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Bolum 1 Teknik ozellikler

Teknik 6zellikler dnceden bildiriimeksizin degistirilebilir.

Bu urun, yiyecek ve iceceklerdeki icme suyu veya gida ile temas eden malzemelerin de
dahil oldugu su veya sivi kaynaklari igin uygun degildir ve Grinidn bu kaynaklara
yerlestiriimesi amaglanmamistir.

Tablo 1 Genel teknik ozellikler

Teknik Ozellik

Ayrintilar

Boyutlar (Y x G x D)

sistemin istege bagh 6zelliklerine bagli olarak 1500 - 1750 x 750 x 320 mm (59,1 - 68,9 x 29,5 x
12,6 ing)

Muhafaza Sinif: Kapaklar kapali ve mandalliyken IP44; hava tahliyesiyle veya vorteks sodutucuyla istege
bagl IP54
Malzeme: Fiberglas takviyeli polyester (FRP)

Agirhk 90 - 120 kg (198,5 - 264,5 Ib)

Montaj Duvara montaj, ic mekan montaji

Koruma sinifi

Sinif 1 (PE bagh)

Kirlilik derecesi

2

Montaj kategorisi

Elektrik gereksinimleri

110-120 VAC, 50/60 Hz, 300 W (2,6 A) veya
200-230 VAC, 50/60 Hz, 300 W (1,3 A)
Elektrik gereksinimleri igin Griin sinif etiketine bakin. Sabit bir alan kablo baglantisi kullanin.

Kablo girisi Genellikle analiz cihaziyla birlikte bes kablo rakoru (gerilim azaltici elemanlar) verilir.
PG13.5 kablo rakorlari 6-12 mm sikistirma araligina sahiptir. PG11 kablo rakorlari 5-10 mm
sikigtirma araligina sahiptir.

Sebeke gu¢ kablosu 2 Gekirdek +PE" +Blendajli; 1,5 mm? (16 AWG) nominal 300 VAC, 60°C, VW-1;

Kablo tipi, uygulamaya bagh olarak SJT, SVT, SOOW veya <HAR> es degeri kablo olmalidir.

Gug¢ kablosu, son uygulamaya uygun yerel ve bdlgesel yasalara uygun olarak takilir. 10 A anma
degerli, 6zel ve izole bir kol devresi korumali kaynaga baglanir.

Sinyal kablosu

Yapilandirmaya ve analizore yUkli segeneklere bagli olarak 4 kablo (bikimli gift, blendajli
kablo) ve her ek sinyal igin 2 kablo; minimum 0,22 mm? (24 AWG) ve 1 A sinifi

Modbus RTU kablosu

2 kablo (biikiimlii gift, korumali kablo); minimum 0,22 mm? (24 AWG), UL AWM Style 2919 veya
uygulama igin es degeri

Sigortalar

Ust kapidaki sigorta konumu semasina bakin. Ayrica, teknik ézellikler igin Bakim ve Sorun
Giderme kilavuzuna bakin.

Calisma sicakligi

5ila 40°C (41 ila 104°F)
Not: Analiz cihazi i¢in sogutma segenekleri mevcuttur.

Calisma nemi

%5 - %85 yogusmasiz bagil nem

Depolama sicakhgi

-20 ila 60 °C (-4 ila 140 °F)

Yukseklik Maksimum 2000 m (6562 ft)

Ekran LED arka aydinlatmasina sahip, yuksek kontrastli 40 karakter x 16 satir arkadan aydinlatmali
LCD

Ses <60 dBa

Numune akislari

Maksimum ¢ numune akigi. Numune gereklilikleri igin bkz. Tablo 2.

Veri saklama

Analizor belleginde 5800 dlgiim ve 99 hata girisi

Veri gébnderme

Veri kaydetme, yazilim giincellemeleri ve konfigurasyon giincellemeleri icin MMC/SD kart

1 Koruyucu topraklama




Teknik ozellikler

Tablo 1 Genel teknik 6zellikler (devami)

Teknik Ozellik Ayrintilar

Analog cikiglar Kullanici tarafindan yapilandirilabilir (dogrudan veya multipleks mod), optik olarak yahtiimis,
kendi kendine galisan, maksimum 500 Q empedansli iki adet 4—20 mA ¢ikis (maksimum alti)

Roleler iki adet yapilandirilabilir réle; sistem arizalari igin bir adet yapilandirilamayan réle; gerilimsiz
kontaklar, maksimum 30 VDC'de 1 A

Not: Analiz cihazina alti adet yapilandirilabilir rle saglamak igin istege bagli olarak en fazla dért réle ekleyin.

iletisim (istege bagl) Modbus RTU, Modbus TCP/IP veya Profibus. Modbus RTU ve TCP/IP igin yazilim gereksinimi
surim 2.13 veya Uzeridir.

Not: Profibus segenedi belirlendiginde, analizér Profibus dénlistiiriiciisii izerinden Profibus'a ézel iletisim
protokoliiyle dijital ¢ikis sinyallerini génderir.

Uzaktan kontrol (istege Uzaktan bekleme, uzaktan akis secgimi, caligma araligi segimi ve uzaktan anlik numune 6lgimi
bagl) icin dijital girigler

Ayrica, analizér Modbus ile uzaktan kontrol edilebilir.
Reaktifler 0,5 N HCI ve 1000-mgC/L sodyum oksalat (NaOx) karigimi

2,0 N HCI asit igeren vanadat molibdat reaktif

3 N hidroklorik asit

1,2 N sodyum hidroksit (NaOH)

1,8 N sillfiirik asit (HoSO4); 40-mg/L manganez siilfat monohidrat igerir
Reaktif kullanim orani igin bkz. Tablo 12 sayfa 39.

Oksijen saflig Karbondioksit, karbonmonoksit, nitrojen, hidrokarbonlar veya su icermeyen oksijen (minimum
%93 oksijen ve kalan gaz argon)

Oksijen basinci Filtrelenmis cihaz havasina bagli oksijen yodunlastiricisi— 0,6 bar (8,7 psi) altinda 200 L/sa.
Cihaz hava basinci: 2,1 bar (30,5 psi, 90 L/dakika)

Entegre hava kompresorll oksijen yogunlastiricisi—O0,6 bar (8,7 psi) altinda 200 L/sa
Oksijen silindiri, 50 L (kaynak sinifi)—1,0 bar (14,5 psi)

Kalibrasyon standardi Sifir kalibrasyonu: Deiyonize su

Aralik kalibrasyonu: Kalibrasyon standardindaki TIK (toplam inorganik karbon), TOK (toplam
organik karbon), TP (toplam fosfor) ve TN (toplam azot) konsantrasyonu, aralik kalibrasyonlari
icin secilen calisma araligina baglidir.

Sertifikalar CE, cETLus
Istege bagl: Sinif 1 Bélum 2 ve ATEX Bdlge 2 tehlikeli alan sertifikalari
Garanti 1yl
Tablo 2 Numune gereklilikleri
Teknik Ozellik Ayrintilar
Numune tipleri Numuneler, kati yaglar, gresler, yaglar ve maksimum %30 klortr igerebilir. Maksimum 1000 ppm

kalsiyum. Sodyum klorir etkilesimi igin bkz. Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7.

Numune par¢acik boyutu | Maksimum 2 mm ¢apli yumusak partikuller
Not: Sert partikiiller (6r. kum) analiz6re zarar verir.

Numune basinci Numune ve manuel (anlik numune) girislerinde ortam
Not: Basingl numune akiglarinda, istege bagll Numune Tasma Haznesini kullanarak analiz cihazina ortam
basincinda numune beslemesi yapin.

Numune sicakhgi 2-60°C (36 - 140°F)

Numune akis hizi Her numune akisi igin minimum 100 mL




Teknik ozellikler

Tablo 3 Performans ozellikleri

Teknik Ozellik

Ayrintilar

Aralik?

0ila 10 mg/L, 0 ila 20000 mg/L

Doéngu slresi

TiK, TOK, TN ve TP él¢iimii icin 10 dakika (minimum)
Not: Déngti siiresi calisma araligina ve uygulamaya baglidir.

Asma takibi

Maksimum galisma araligina kadar tam agma takibi

Aralik segimi

Calisma araliginin otomatik veya manuel seg¢imi

Tekrarlanabilirlik3

TOK: Okumanin £%3'U veya otomatik aralik segimi ile £0,3 mg/L (daha buyuik deger)
TN: Okumanin +%3'l veya otomatik aralik segimi ile £0,2 mg/L (daha biyulk deger)
TP: Okumanin +%3'U veya otomatik aralik secimi ile £0,2 mg/L (daha biyuk deger)

Sinyal kaymasi (1 yil) <5%

Algilama limiti3

TOK: Otomatik aralik segimi ile 0,6 mg/L
TN: Otomatik aralik segimi ile 0,4 mg/L
TP: Otomatik aralik segimi ile 0,4 mg/L

Tablo 4 Analiz teknik ozellikleri

Teknik Ozellik

Ayrintilar

Oksidasyon yontemi

Hidroksil radikallere sahip iki agsamali gelismis oksidasyon prosesi (TSAO)

TOK élgimi Oksidasyon sonrasinda NDIR (sagilimsiz kizilétesi sensér) ile CO, dlgimu
TN olcimu Oksidasyondan sonra nitratin dogrudan fotometrik analizi
TP 6lgimii Standart vanadomolibdofosforik asit yontemi ile oksidasyondan sonra fosfatin kolorimetrik analizi
VOC TOK 6lgim sonuglarini iceren algoritmasiyla hesaplanir
KOI VE BOI TOK, TP ve/veya TN o&lgiim sonuglarini igeren korelasyon algoritmasiyla hesaplanir
Tablo 5 Sodyum kloriir etkilegsimi—TOK
Parametre Etkilesim seviyesi
TOK Higbiri
Tablo 6 Sodyum kloriir etkilegsimi—TN
2 mm'lik hiicre 0,5 mm'lik hiicre
TN Arahigi Etkilesim seviyesi TN Aralig Etkilesim seviyesi
0-19 %1,4 wiv altinda sifir 2-55 %3,6 w/v altinda sifir
0-21 %1,6 w/v altinda sifir 2-61 %4,1 wiv altinda sifir
0-30 %2,9 wlv altinda sifir 2-88 %7,1 wiv altinda sifir
0-68 %>5,3 wlv altinda sifir 5-200 %13 w/v altinda sifir
0-115 %9,3 wlv altinda sifir 8-350 %23 w/v altinda sifir
0-200 %16 wlv altinda sifir 16-600 %30 w/v altinda sifir
0-1200 %30 w/v altinda sifir 80-3650 %30 w/v altinda sifir
0-5000 %30 w/v altinda sifir 160-15000 %30 w/v altinda sifir

w/v, ¢dzunen maddenin gram cinsinden agirligi ve solisyonun mL cinsinden hacmidir.

2 Her parametre (6r. TOK) ve her numune akisi (6r. AKIS 1) igin (i¢ calisma arahidi vardir.
3 2 mm TN hiicresi ve 10 mm TP hiicresiile 0 - 50 ppm veya 0 - 100 ppm TOK aralig




Teknik ozellikler

Tablo 7 Sodyum kloriir etkilegsimi—TP

10 mm'lik hiicre

5 mm'lik hiicre

TP Arahgi Etkilesim seviyesi TP Arahg: Etkilegim seviyesi
0-11 %21 wliv altinda sifir 1-18 %27 wlv altinda sifir
0-13 %24 wiv altinda sifir 1-20 %30 w/v altinda sifir
0-18 %30 wlv altinda sifir 1-30 %30 w/v altinda sifir
0-40 %30 wlv altinda sifir 3-65 %30 w/v altinda sifir
0-70 %30 wlv altinda sifir 3-115 %30 w/v altinda sifir

0-120 %30 w/v altinda sifir 8-200 %30 w/v altinda sifir
0-750 %30 w/v altinda sifir 30-1250 %30 w/v altinda sifir
0-3000 %30 w/v altinda sifir 60-5000 %30 w/v altinda sifir




Bolum 2 Genel bilgiler

Uretici, higbir kogulda triintin yanhs kullanimindan veya kilavuzdaki talimatlara
uyulmamasindan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. Uretici, bu kilavuzda ve
acikladigi driinlerde, 6nceden haber vermeden ya da herhangi bir zorunluluga sahip
olmadan degisiklik yapma hakkini sakli tutmaktadir. Giincellenmis basimlara, Ureticinin
web sitesinden ulagilabilir.

2.1 Guvenlik bilgileri

Uretici, dogrudan, arizi ve sonug olarak ortaya gikan zararlar dahil olacak ancak bunlarla
sinirh olmayacak sekilde bu Griiniin hatali uygulanmasi veya kullaniimasindan
kaynaklanan hicbir zarardan sorumlu degildir ve yururlikteki yasalarin izin verdigi dlglide
bu tir zararlari reddeder. Kritik uygulama risklerini tanimlamak ve olasi bir cihaz
arizasinda prosesleri koruyabilmek icin uygun mekanizmalarin bulunmasini saglamak
yalnizca kullanicinin sorumlulugundadir.

Bu cihazi paketinden ¢ikarmadan, kurmadan veya calistirmadan énce lutfen bu kilavuzun
tumind okuyun. Tehlikeler ve uyarilarla ilgili tim ifadeleri dikkate alin. Bunlarin
yapilmamasi kullanicinin ciddi sekilde yaralanmasina veya cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.

Ekipman Uretici tarafindan belirtiimeyen bir sekilde kullanilirsa, ekipmanin sagladigi
koruma bozulabilir. Bu donanimi, bu kilavuzda belirtilenden bagka bir sekilde kullanmayin
ve kurmayin.

2.1.1 Givenlik sembolleri ve igaretleri

Cihazin Gizerindeki tim etiketleri okuyun. Talimatlara uyulmadigi takdirde yaralanma ya
da cihazda hasar meydana gelebilir. Cihaz lizerindeki bir sembol, kilavuzda bir 6nlem
ibaresiyle belirtilir.

Asagidaki glivenlik sembolleri ve isaretleri ekipman Uizerinde ve Urin belgelerinde
kullanilir. Tanimlar agagidaki tabloda yer alir.

Dikkat/Uyari. Bu sembol, uygun bir glivenlik talimatina uyulmasi gerektigini veya olasi bir tehlikenin bulundugunu
belirtir.

Tehlikeli gerilim. Bu sembol, elektrik carpmasi riski olan yerlerde tehlikeli gerilimlerin bulundugunu gdsterir.

Sicak ylizey. Bu simge isaretli parganin sicak olabilecegini ve pargcaya dokunurken dikkatli olunmasi gerektigini
isaret eder.

Asindirici madde. Bu sembol, gi¢li asindirici veya dider tehlikeli maddelerin varligini ve kimyasal maddelerden
zarar gorme tehlikesi oldugunu goésterir. Sadece kimyasal maddeler konusunda yetkin ve egitim gérmus kisiler bu
maddelerle ilgili islem yapabilir veya ekipmanla ilgili kimyasal dagitim sistemlerinde bakim iglemleri
gerceklestirebilir.

Zehirli. Bu sembol zehirli madde tehlikesi oldugunu belirtir.

Bu sembol Elektrostatik Bosalmaya (ESD-Electro-static Discharge) duyarli cihaz bulundugunu ve ekipmana zarar
gelmemesi igin dikkatli olunmasi gerektigini belirtir.

Bu sembol ugusan dékintu tehlikesi oldugunu belirtir.

LR 4l dle

Koruyucu topraklama. Bu sembol, bir ariza durumunda elektrik garpmasina karsi koruma icin harici bir iletkene
baglanti igin tasarlanmis bir terminali (veya koruyucu topraklama (toprak) elektrodunun terminali) belirtir.




Genel bilgiler

Grdltisiz (temiz) toprak. Bu sembol, ekipmanin arizalanmasini énlemek igin islevsel bir topraklama terminalini
(6rn. 6zel olarak tasarlanmig bir topraklama sistemi) belirtir.

Bu sembol soluma tehlikesi oldugunu belirtir.

Bu sembol, nesne agir oldugu ic¢in kaldirma tehlikesi oldugunu belirtir.

Bu sembol yangin tehlikesi oldugunu belirtir.

Bu sembolU tagiyan elektrikli cihazlar, Avrupa evsel ya da kamu atik toplama sistemlerine atilamaz. Eski veya
kullanim émrini doldurmus cihazlari, kullanici tarafindan licret 6denmesine gerek olmadan atilmasi igin Ureticiye
iade edin.

=2 B> B> B> -

2.1.2 Tehlikeyle ilgili bilgilerin kullaniimasi

ATEHLIKE

Kaginilmadigi takdirde 6lim veya ciddi yaralanmaya yol agan potansiyel veya tehdit olusturacak
tehlikeli bir durumu belirtir.

Kaginilmadigi takdirde 6lim veya ciddi yaralanmaya yol agabilecek potansiyel veya tehdit
olusturabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

ADIKKAT

Kuglk veya orta derecede yaralanmalarla sonuglanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu
gosterir.

BILGI

Engellenmedigi takdirde cihazda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir. Ozel olarak
vurgulanmasi gereken bilgiler.

2.1.3 Ozon onlemleri

ADIKKAT

ﬁ Ozon soluma tehlikesi. Bu cihaz, 6zellikle dahili tesisat igcinde olmak lizere, ekipmanin
icinde tutulan ozonu Uretir. Ozon ariza kosullarinda agida ¢ikabilir.

Egzoz gazi portunun, yerel, bolgesel ve ulusal gerekliliklere uygun olarak bir geker ocaga
veya bina digina ¢ekilmesi énerilir.

Dusuk konsantrasyonlarda olan ozona dahi maruz kalmak, nazal, bronsiyal ve pulmoner
membrana zarar verebilir. Yeterli konsantrasyonda, ozon bas agrilarina, okstirlige, goz,
burun ve bogaz tahrisine neden olabilir. Maruz kalan kisiyi derhal kirlenmemis havaya
cikarin ve ilk yardim isteyin.

Belirtilerin tipi ve sertligi, konsantrasyon ve maruz kalma suresine (n) baghdir. Ozon
zehirlenmesi asagidaki belirtilerden bir veya daha fazlasini igerir.

»  Gozlerde, burunda veya bogazda tahris veya yanik
* Halsizlik
+ Bas agrisi




Genel bilgiler

* G06gus alti basing hissi
» Daralma veya baski

* Agizda asit tadi

« Astim

Daha siddetli ozon zehirlenmesi durumunda, dispne, dksurik, bogulma hissi, tasikardi,
vertigo, kan basincinin dismesi, kramp, gégus agrisi ve viucutta yaygin agr belirtiler
arasinda sayilabilir. Ozon, maruziyetten bir veya daha fazla saat sonra pulmoner 6deme
neden olabilir.

2.2 Elektromanyetik uyumluluk (EMC) uyumlulugu
ADIKKAT

Bu ekipman, mesken ortamlarda kullanim igin tasarlanmamistir ve bu tiir ortamlarda radyo
sinyaline karsi yeterli koruma saglamayabilir.

CE (EVL)

Ekipman, 2014/30/EU sayili EMC Direktifinin temel gerekliliklerini kargilamaktadir.
UKCA (UK)

Ekipman, Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmelikleri 2016 (S.l. 2016/1091) gerekliliklerini
karsilamaktadir.

Kanada Radyo Girisimine Neden Olan Cihaz Yonetmeligi, ICES-003, A Sinifi:
Destekleyen test kayitlari, treticide bulunmaktadir.

Bu A Sinifi dijital cihaz, Kanada Parazite Neden Olan Cihaz Yénetmeliginin tim sartlarini
karsilamaktadir.

Cet appareil numérique de classe A répond a toutes les exigences de la réglementation
canadienne sur les équipements provoquant des interférences.

FCC PART 15, "A" Sinifi Limitleri

Destekleyen test kayitlari, treticide bulunmaktadir. Bu cihaz, FCC Kurallarinin 15.
bélimine uygundur. Calistirma igin asagidaki kosullar gecerlidir:

1. Cihaz, zararl girisime neden olmaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen igleyise yol acabilecek parazit de dahil olmak tzere, alinan her
turll paraziti kabul edecektir.

Bu cihaz tzerinde, uyumluluktan sorumlu tarafin agikga onaylamadigi her tarll degisiklik,
kullanicinin cihazi ¢alistirma yetkisini gecersiz kilacaktir. Bu cihaz, test edilmis ve FCC
kurallari, Bélim 15 uyarinca A Sinifi bir dijital cihaz limitlerini kargiladigi tespit edilmistir.
Bu limitler, ekipmanin bir isyeri ortaminda ¢alistirimasi durumunda zararh parazitlere
karsi uygun koruma saglayacak sekilde tasarlanmistir. Bu cihaz, telsiz frekansi enerjisi
uretir, kullanir ve yayabilir ve kullanim kilavuzuna uygun olarak kurulmazsa ve
kullaniimazsa telsiz iletisimlerine zararli parazitlere neden olabilir. Bu cihazin bir konut
alaninda kullaniimasi zararli parazitlere neden olabilir. Béyle bir durumda kullanicinin
masraflari kendisine ait olmak Uzere bu parazitleri diizeltmesi gerekecektir. Parazit
sorunlarini azaltmak icin asagidaki teknikler kullanilabilir:

1. Parazitin kaynagdi olup olmadigini 6grenmek i¢in bu ekipmanin gug¢ kaynagi
baglantisini kesin.

2. Eger cihaz, parazit sorunu yasayan cihazla ayni prize bagliysa, cihaz farkli bir prize

takin.

Cihazi parazit alan cihazdan uzaklastirin.

Cihazin parazite neden oldugu cihazin alici antenini bagka bir yere tasiyin.

5. Yukarida siralanan dnlemleri birlikte uygulamayi deneyin.

o
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2.3 Uyumluluk ve sertifika isaretleri

C€

Cihaz tzerindeki CE (Avrupa Uyumlulugu "Conformité Européene") isareti, "Cihazin Avrupa Uriin yénergeleri,
saglik, guvenlik ve cevre koruma yénetmelikleri ile uyumlu oldugunu" gosterir.

|I‘Itg:;0t§k karsiladigini belirtir.

Cihazin {izerinde bulunan ETL (Elektrikli Test Laboratuvarlari) isareti, "Bu triiniin, Olgtimler, Kontrol ve
" Laboratuvar Kullanimi igin Elektrikli Ekipmanin Givenlik Gereksinimleri; B6lum 1: ANSI/UL 61010-1 ve
c Us CAN/CSA-C22.2 No 61010-1 Genel Gereksinimlerine gore test edildigini" gosterir.

LisTED Cihaz tzerinde bulunan Intertek ETL isareti, tGrlintin, kabul edilen ulusal standartlara uygun oldugu bulunan
Intertek tarafindan test edildigini ve cihazin satis veya dagitim igin gereken minimum gereksinimleri

2.4 EMC uyumluluk durumu (Kore)

Ekipman tiirii

Ek bilgi
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A Sinifi ekipman
(Endustriyel Yayincilik ve iletisim Ekipmani)

Bu ekipman Endustriyel (A Sinifi) EMC gereksinimlerini
karsilamaktadir. Bu ekipman yalnizca endistriyel ortamlarda
kullanim igin tasarlanmigtir.

2.5 Uriine genel bakis

Perklorat Malzeme—Ozel kullanim gerekli olabilir. Bkz. www.dtsc.ca.gov/perchlorate. Bu perklorat
uyarisi, yalnizca Kaliforniya, ABD'de satildigi veya dagitildigi durumlarda birincil piller igin (tek
olarak veya bu ekipmana takili olarak sunuldugunda) gecerlidir.

B7000 TOK TN TP analizér, toplam organik karbonun, toplam azotun ve toplam fosfatin

Olcimu igin tasarlanmistir.

Analizor, atik su, proses suyu, yluzey suyu ve deniz suyunda bulunan asagidaki

parametreleri dlgebilir:

+  TiIK—MgC/L cinsinden toplam inorganik karbon
*  TOK (NPOC)—MgC/L cinsinden toplam organik karbon, NPOC (uzaklastirilamayan

organik karbon) igerir

+  TOK (NPOC + POC)—MgCI/L cinsinden toplam organik karbon, NPOC ve POC
(uzaklastirilabilir organik karbon) igerir

+ TK—TIK+ TOK

+  TN—mgN/L cinsinden toplam azot (organik ve inorganik azot + amonyum azot +

nitrat azotu + nitrit azotu)

*  TP—mgPI/L cinsinden toplam fosfor (reaktif fosfor + organik ve inorganik fosfor +
ortofosfat + polifosfatlar + fosfor bilesikleri)

+ VOC (POC) “—Ucucu organik karbon, POC igerir

«  KOI “—Kimyasal oksijen ihtiyaci

« BOI #: Biyokimyasal oksijen ihtiyaci

Analiz cihazi, Tablo 4 sayfa 5 bélumundeki analiz yontemlerini kullanir.

4 TOK, TP ve/veya TN sonuglarini iceren bir korelasyon algoritmasiyla hesaplanir. Hesaplanan sonuglari
ekranda gostermek igin su menilerdeki DISPLAY (EKRAN) ayarini YES (EVET) olarak ayarlayin: COD veya

BOD PROGRAM (BOi PROGRAMI).
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Calisma bilgileri teorisi igin youtube.com adresindeki BioTector B7000 videolarina ve
Hach Online Destek videolarina (https://support.hach.com) bakin.

Analizér agsagidaki sistemlerden biri olarak fabrikada yapilandiriimistir:

+ TiK + TOK sistemi >—Bir numunenin toplam inorganik karbon (TiK) ve toplam
organik karbon (TOK) icerigini 6lcer. TOK sonucu, uzaklastirilamayan organik
karbondur (NPOC). TiK + TOK sistemi, ugucu organik madde icermeyen veya gok
klguk bir ugucu organik madde konsantrasyonu igceren numuneleri élgmek igin
kullanihr.

TK sistemi—Bir numunenin toplam karbon (TK) igerigini dlcer. TK sonucu, bir
numunenin TiK, NPOC ve uzaklastirilabilir organik karbon (POC) igeriginin
toplamidir.

VOC sistemi—Tek bir reaktdr konfiglirasyonunda iki analiz reaksiyonu ile bir
numunenin TiK, TOK, TK ve ugucu organik karbon (VOC) igerigini 6lger. VOC
sonucu, uzaklastirilabilir organik karbondur (POC). TOK sonucu TK ve TiK
dlgimlerinden TK — TiK sonucu olarak hesaplanir. Bu nedenle TOK sonucu,
numunenin VOC (POC) igerigini kapsar. TOK sonucu NPOC ve POC igeriginin
toplamidir.

Sekil 1 analizére genel bir bakis saglar.

BILGI

Analizér aksesuarlarinin (6r. oksijen yogunlastirici, vakumlu numune alici ve venturi numune alici)
ayri kullanim kilavuzlari vardir.

Tehlikeli olarak siniflandirilan bélgelerde kurulum icin ATEX Kategori 3 Bolge 2 kilavuzu ve Seri
4 Z tahliye kilavuzundaki talimatlara bagvurun.

BILGI

Kapilar agilmadan dnce kapi kollarinin tamamen ¢evrildiginden emin olun, aksi takdirde kapi
contasi hasar gorebilir. Kapi fitilinde hasar olusursa, muhafazaya toz ve sivi girebilir.

5 Standart analizér TIK + TOK sistemidir.



https://support.hach.com

Genel bilgiler

Sekil 1 Uriine yandan genel bakig

{o}
[We) i
10!
10!
1o
A==
1 Kapi anahtari 5 Kontrol muhafazasi
2 Kapi kilidi 6 Elektrik baglantilari icin kablo gerilim azaltici elemanlar
3 Fan 7 Analiz muhafazasi (bkz. Analiz muhafazasi sayfa 48)
4 Ekran ve tug takimi 8 Reaktif, numune ve tahliye baglanti elemanlari

2.6 Uriin bilesenleri

Batun bilegenlerin teslim alindigindan emin olun. Birlikte verilen belgelere bakin. Eksik
veya hasarli bir 6ge varsa derhal Uretici ya da satis temsilcisiyle iletisime gegin.
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Bolum 3 Kurulum ve baslangi¢ kontrol listesi

Kurulumu ve baglangig islemini tamamlamak igin asagidaki kontrol listesini kullanin.

Gorevleri verilen sirayla gergeklestirin.

islem

Paraf

Duvara montaj:

Dogru kurulum konumunu belirleyin. Kurulum yonergeleri sayfa 17 bolimine bakin.

Montaj braketlerini takin. Analiz cihazini duvara monte edin. Duvara montaj sayfa 17 boélimiine bakin.

Elektrik baglantilari:

Analiz cihazini elektrige baglayin. Glg¢ baglantisi sayfa 21 bolimiine bakin.

Analiz cihazi sabit bir kabloya sahiptir ve Ust muhafazanin sol tarafindaki Grln tipi etiketinde belirtildigi gibi
120V veya 240V icin yapilandiriimigtir.

Glicl agmayin.

(Istege bagh) Réleleri harici cihazlara baglayin. Rélelerin baglanmasi sayfa 21 béliimiine bakin.

(Istege bagl) 4-20 mA cikislari harici cihazlara baglayin. Analog cikislarin baglanmasi sayfa 22 béliimiine
bakin.

Takiliysa istege bagl dijital girisleri baglayin. istege bagl dijital girisler, modiiller ve roleler sayfa 24
bélumine bakin.

Takiliysa Modbus TCP/IP secgenegini baglayin. Modbus TCP/IP (Ethernet) baglantisi sayfa 28 bolimiine
bakin.

Takiliysa Modbus RTU segenegini baglayin. Modbus RTU'nun (RS485) baglanmasi sayfa 24 bélimiine
bakin.

Analiz cihazinda gevsek elektrik baglantisi olmadigindan emin olun.

Akig tesisatinin ayarlanmasi:

Hortumlari baglamak igin kullanilan demir halkalarin yont énemlidir. Hortum baglantilar sayfa 30 bélimiine
bakin.

Analiz cihazi Gzerindeki NUMUNE baglantisina (baglantilarina) bir numune akigini (akiglarini) baglayin. Bir
hortum pargasini MANUEL baglantisina (baglantilarina) baglayin. Numune akislarini ve manuel akiglari
baglama sayfa 31 bolimiine bakin.

Tahliye hatlarini baglayin. Tahliye hatlarinin baglanmasi sayfa 34 bélimiine bakin.

OKSIJEN baglantisina bir oksijen kaynagi baglayin. Oksijenin baglanmasi sayfa 36 bélimiine bakin.
Not: Analizére bir oksijen yogunlagtiricisi takiliysa analiz cihazinda OKSIJEN baglantisi yoktur.

EGZOZ baglantisini havalandirilan bir alana baglayin. Egzoz tesisatinin baglanmasi sayfa 37 bélimiine
bakin.

Reaktif kaplarini analiz cihazinin sag tarafindaki baglanti pargalarina baglayin. Reaktif tesisatlarinin
baglanmasi sayfa 37 bolimiine bakin.

Borulari seffaf kapaklari olan pompalara takin. Pompa hortumunu takin sayfa 41 bélimune bakin.

Pompa hortumu raylarini seffaf kapagi olmayan pompalara takin. Pompa hortumu raylarinin takilmasi
sayfa 41 bolimine bakin.

Nakliye icin baglantisi kesilen hortumlari baglayin. Dahili hortum tesisatinin baglanmasi sayfa 42 bélimiine
bakin.

Analiz cihazinda gevsek tesisat baglantisi olmadigindan emin olun.

Analiz cihazi "hava tahliyeye hazir" sistem (fansiz) olarak tedarik edilmisse veya alanda asindirici gazlar varsa
hava tahliyeyi analizére baglayin. Hava purjoriiniin baglanmasi sayfa 42 bélimiine bakin.

Verilmigse istege bagh numune aliciyi baglayin. Talimatlar igin numune alici belgelerine bakin.

Tdm hortumlarda ve baglantilarda olasi sizinti ihtimalini kontrol edin. Bulunan sizintilari onarin.

13



Kurulum ve baslangi¢ kontrol listesi

islem

Paraf

Baslatma:

Analizériin devre kesici salterini agik konuma getirin.

Ana glc dugmesini agik duruma getirin. Ana gug¢ salteri sebeke gl terminalinin yakinindadir.

Ekranda gosterilen dili ayarlayin. Varsayilan: ingilizce. Dilin ayarlanmasi sayfa 45 béliimiine bakin.

Analiz cihazinda saati ve tarihi ayarlayin. Saatin ve tarihin ayarlanmasi sayfa 45 bolimiine bakin.

Ekran parlakligini gerektidi sekilde ayarlayin. Ekran parlakliginin ayarlanmasi sayfa 45 bélimiine bakin.

Oksijen kaynaginda CO, kirlenmesi olup olmadidini belirleyin. Oksijen kaynaginin kontrol edilmesi sayfa 45
bélimiine bakin.

Pompa hortumlarinin ve pompa hortumu raylarinin dogru takildigindan emin olun. Pompalarin kontrol edilmesi
sayfa 46 bolimine bakin.

Valflerin dogru sekilde acilip kapandigindan emin olun. Valflerin kontrol edilmesi sayfa 47 bélimiine bakin.

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > SIMULATE (SIMULASYON) > OXIDATION
PHASE SIM (OKSIDASYON FAZI SiM) égesini secin. MFC 6gesini segin. Akigi 20 L/sa olarak ayarlayin.
Kitle akis denetleyicisini (MFC) baslatmak igin ¥ digmesine basin.

Oksijen regulatoriiniin 20 L/sa'da 350 mbar'da oldugunu kontrol edin. Konum igin bkz. Analiz muhafazasi
sayfa 48.

Tahliye supabi akis 6lgerinin 20 L/sa MFC ayar noktasinda 80 cc/dak (4,8 L/sa) gosterdiginden emin olun.
Konum igin bkz. Analiz muhafazasi sayfa 48.

Analiz cihazindaki reaktif hacimlerini ayarlayin ve yeni bir reaktif ddngiisu baslatin. Reaktif hacimlerinin
ayarlanmasi sayfa 48 boélimiine bakin.

Not: Yeni reaktif dénglisti bir sifir kalibrasyonu igerir. Sifir kalibrasyonu igin SIFIR baglanti elemanini deiyonize suya
bagladiginizdan emin olun. Sifir kalibrasyonu veya sifir kontrolii igin yaklasik 500 ila 800 mL deiyonize su kullanilir.

Ekrandaki CO, tepe degerleri sifira yakin degdilse pH testi yapin. Bakim kilavuzundaki talimata bakin.

© diigmesine basarak ana meniiye gidin, ardindan analiz cihazini baslatmak igin OPERATION (CALISMA)
> START,STOP (BASLAT,DURDUR) > START (BASLAT) égesini segin. Olciimler stabil hale gelene kadar
5 ila 10 6lgim yapin.

Bir sifir kalibrasyonu daha yapin. CALIBRATION (KALIBRASYON) > ZERO CALIBRATION (SIFIR
KALIBRASYONU) > RUN ZERO CALIBRATION (SIFIR KALIBRASYONUNU CALISTIR) 6gesini segin.

Sifir kalibrasyonunun dogru oldugundan emin olmak i¢in ¢calisma araligi 1'de deiyonize suyu bes kez 6lgun.
Deiyonize suyu MANUEL baglanti elemanina baglayin. Deiyonize suyu 6lgme sayfa 48 boélimiine bakin.

© digmesine basarak ana mentlye gidin, ardindan analiz cihazini baslatmak igcin OPERATION (CALISMA)
> START,STOP (BASLAT,DURDUR) > START (BASLAT) 6gesini segin.

Baslangic testleri tamamlandiginda, Reaksiyon Verileri ekraninin sol Ust kdsesinde "SYSTEM FAULT
(SISTEM ARIZASI)" veya "SYSTEM WARNING (SISTEM UYARISI)" gésteriimediginden emin olun.

Not: "SYSTEM FAULT" (SISTEM ARIZASI) veya "SYSTEM WARNING" (SISTEM UYARISI) gésterilirse OPERATION
(CALISMA) > FAULT ARCHIVE (ARIZA ARSIVI) 6gesini segin. Baginda "*" isareti bulunan arizalar ve uyarilar aktiftir. Daha
fazla bilgi igcin Bakim ve Sorun Giderme Kilavuzunda bulunan Sorun Giderme béliimiine bakin.

Konfigiirasyon:

Reaksiyonlar arasindaki siireyi ayarlamak icin INTERVAL (ARALIK) ayarini belirleyin. Olgiim araligini
belirleyin sayfa 51 bolimiine bakin.

Her bir numune akigi igin numune pompasinin ileri ve geri hareket surelerini ayarlayin. Numune pompasi
zamanlarinin ayarlanmasi sayfa 51 bolimune bakin.

Akis sekansini, her bir akigtaki yapilacak reaksiyon sayisini ve her bir akisin ¢alisma araligini ayarlayin. Akis
sekansi ve ¢alisma araliginin ayarlanmasi sayfa 52 bélimune bakin.
Not: Modbus RTU veya TCP/IP takillysa Modbus master, akis sekansini ve galisma araliklarini (varsayilan) kontrol eder.
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Kurulum ve baslangi¢ kontrol listesi

islem Paraf

(Istege bagh) Analiz cihazini, hesaplanan KOI ve/veya BOI sonuglarini ekranda gésterecek sekilde ayarlayin.
KOI VE BOI ayarlarinin yapilandiriimasi sayfa 53 bélimiine bakin.

Yeni reaktif yikleme ayarlarini yapilandirin. Yeni reaktif yikleme ayarlarinin yapilandiriimasi sayfa 54
bélumine bakin.

Duslk reaktif ve sifir reaktif igcin alarm ayarlarini yapilandirin. Reaktif izZiemenin ayarlanmasi sayfa 55
bélimiine bakin.

Harici bir aygita bagl analog ¢ikislar yapilandirin. Analog ¢ikiglarin yapilandiriimasi sayfa 56 bolimine
bakin.

Harici bir cihaza bagl réleleri yapilandirin. Roélelerin yapilandiriimasi sayfa 59 bélimine bakin.

Dijital girislerin ve dijital ¢ikislarin dogru ¢alistigindan emin olun. Bakim kilavuzundaki talimatlara bakin.

Analiz cihazina istege bagli Modbus TCP/IP modili takiimigsa Modbus ayarlarini yapilandirin. Modbus
TCP/IP ayarlarinin yapilandiriimasi sayfa 63 bolimiine bakin.

PRINT MODE (YAZDIRMA MODU) ayarini segerek MMC/SD karta (STANDARD (STANDART) veya
ENGINEERING (MUHENDISLIK)) kaydedilen reaksiyon verisi tiiriinii ve ondalik isareti tipini (POINT (NOKTA)
(.) veya COMMA (VIRGUL) (,)) belirleyin. iletisim ayarlarinin yapilandiriimasi sayfa 62 béliimiine bakin.

Not: Uretic[, sorun giderme verilerinin kaydedilmesi icin PRINT MODE (YAZDIRMA MODU) ayarinin ENGINEERING
(MUHENDISLIK) olarak ayarlanmasini énerir.

Kalibrasyon:

Analiz cihazini élgimlerin stabil hale gelmesi icin 24 saat ¢alistirin.

Aralik kalibrasyonlari i¢in calisma araligini ve kalibrasyon standardini ayarlayin. Aralik kalibrasyonu veya
aralik kontroliiniin baglatiimasi sayfa 69 bolimiine bakin.

Kalibrasyon standardini MANUEL/KALIBRASYON baglanti pargasina baglayin. Kalibrasyon standardi
tesisatinin baglanmasi sayfa 71 bélimune bakin.

Aralik kalibrasyonu baslatin. CALIBRATION (KALIBRASYON) > SPAN CALIBRATION (ARALIK
KALIBRASYONU) > RUN SPAN CALIBRATION (ARALIK KALIBRASYONUNU GALISTIR) gesini segin.

Aralik kalibrasyonu tamamlandiginda iki veya ug¢ reaksiyonu (6lciimler) inceleyin. CO, tepe degerlerinin dogru
oldugundan emin olun. Reaksiyon Grafigi ekrani sayfa 77 boélimiine bakin.

Analizoriin aralik kalibrasyonu, aralik kontrol(, sifir kalibrasyonu ve/veya sifir kontroli yaptigi ginleri ve
saatleri ayarlayin. Geligmis Yapilandirma kilavuzundaki talimatlara bakin.

Degisiklikleri kaydedin:

Birlikte verilen MMC/SD karti takili degilse MMC/SD kart yuvasina yerlestirin. Sekil 18 sayfa 45 bolimine
bakin.

© digmesine basarak ana menliye gidin, ardindan reaksiyon arsivini, ariza arsivini, analizér ayarlarini ve
tanilama verilerini MMC/SD karta kaydetmek igcin MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS
(TANILAMALAR) > DATA OUTPUT (VERI GIKISI) > SEND ALL DATA (TUM VERILERI GONDER) 6gesini
segin.
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Bolum 4 Kurulum

é Birden fazla tehlike. Belgenin bu bélimiinde agiklanan gérevleri yalnizca yetkili personel

gerceklestirmelidir.

4.1 Kurulum yonergeleri

4.2 Duvara montaj

Analizérl acik tahliyeye yakin bir yere kurun. Analizér atiy1 genellikle distk pH
(asidik) degerine sahiptir ve tehlikeli olabilir. imha etme igin yerel diizenleyici kurulug

talimatlarina bagvurun.

Not: Numune hattinin kendi kendini temizleme 6zelligi Agik (varsayilan) olarak ayarlandidinda,
analizér atiklarr numune akisina giden numune giris hortumu araciligiyla analiz cihazindan
ctkarak numune giris hortumunu temizler. Kendi kendini temizleme 6zelligi Kapali olarak
ayarlandiginda, analizér atigi analizérden tahliye hatti araciligiyla ¢cikar. Kendi kendini
temizleme &6zelligini Kapali olarak ayarlamak igin pompa ters ¢alisma stiresini O olarak
ayarlayin. Numune pompasi zamanlarinin ayarlanmasi sayfa 51 béliimiine bakin.

Analiz gecikmesini azaltmak i¢in analiz cihazini numune alma noktasina mimkun
oldugunca yakin bir yere kurun.

Analiz cihazini temiz, kuru, iyi havalandirilan ve sicaklik kontrolii yapilan bir konumda
kurun. Teknik 6zellikler sayfa 3 bolimiindeki calisma sicakligi ve nem teknik
6zelliklerine bakin.

Analizéri duz ve dikey bir zemine, dik ve duz bir sekilde monte edin.

Analizéri dogrudan gunes 15131 alan bir yerde ya da bir 1s1 kaynaginin yakininda
kurmayin.

Analizérl, gug kesme cihazi gérundr ve kolay erisilebilir olacak sekilde kurun.
Analiz cihazinda Sinif 1 Bélim 2 veya ATEX Bolge 2 tehlikeli alan sertifikasi varsa
analiz cihaziyla birlikte verilen tehlikeli alan belgelerini okuyun. Bu belgeler énemli
uyumluluk bilgileri ve patlama korumasi diizenlemeleri igerir.

f E Fiziksel yaralanma tehlikesi. Duvar montajinin, ekipman agirliginin 4 katina kadar yuk

tasiyabildiginden emin olun.

f E Fiziksel yaralanma tehlikesi. Cihazlar veya bilesenler agirdir. Kurarken veya tasirken

yardim alin.

BILGI

Cihazin zarar gérmesini énlemek igin analizériin yanlarindaki agikhigin en az 300 mm (12 ing),
onundeki agikligin 1500 mm (59 ing) oldugundan emin olun. Boyutlar igin bkz. Sekil 2.

1.

ol

Duvara montaj braketlerini analizériin arkasina takin. Duvara montaj braketleriyle
birlikte verilen belgelere bakin.

Montaj donanimini analiz cihazinin agirhdinin 4 katini tagiyabilecek bir duvara monte
edin (minimum M8 civata boyutu). Montaj deligi boyutlari icin bkz. Sekil 2.

Analiz cihazinin agirhgi igin bkz. Teknik 6zellikler sayfa 3. Montaj donanimi kullanici
tarafindan saglanir.
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3. Analizéru, duvara montaj braketlerini kullanarak duvara monte etmek icin bir forklift ile

kaldirin.

4. Analizérin hizali oldugundan emin olun.

Sekil 2 Montaj deligi boyutlar

842 mm

g
-

[33.15n]

l«—— 750mm_ |
[29.53 in]

f
-

320 mm
[12.6 in]

‘ [31.97 in]

210 mm [}i

[8.27 in]

A

790 mm
[31.1in] |: H

Y
105 mm
[4.13 in] |

g] 110°
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A
v
A
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N [42.13in]
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v
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v\
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A
T Y
O\I
\/ @9 mm[0.35in]

1 Sistemin istege bagli 6zelliklerine bagl olarak 1500 -
1750 (59,1 - 68,9 ing)

2 290 mm (11,42 ing) veya 540 mm (21,26 ing) dahili
oksijen yogunlastiricisi ile
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4.3 Elektrik tesisati

giden elektrigi mutlaka kesin.

CE Elektrik garpmasi nedeniyle 6lim tehlikesi. Elektrik badlantisi yapmadan 6énce cihaza

ADIKKAT

Birden fazla tehlike. Bu cihaz, Hach tarafindan egitilmis kurulum mihendisi tarafindan
yerel ve bolgesel elektrik yasalarina uygun sekilde kurulmahdir.

Analiz cihazi sabit bir kabloya sahiptir ve st muhafazanin sol tarafindaki trin tipi
etiketinde belirtildigi gibi 120V veya 240V i¢in yapilandiriimistir.

4.3.1 Elektrostatik bogalma (ESD) ile ilgili 6nemli bilgiler

‘ Potansiyel Cihaz Hasari. Hassas dahili elektronik bilesenler, statik elektrikten zarar
‘: Q gorebilir ve bu durum cihaz performansinin digsmesine ya da cihazin arizalanmasina

neden olabilir.

Cihazda ESD hasarini 6nlemek i¢in bu prosedirdeki adimlara basvurun:

»  Servis sirasinda, ESD 6nlemlerinin uygulandigindan emin olun.

» Asini hareketten sakinin. Statik elektrige duyarli bilesenleri, statik elektrik 6nleyici
konteynirlar veya ambalajlar icinde tasiyin.

+ Topraga kabloyla bagli bir bileklik giyin.
+ Statik elektrik 6nleyici zemin pedleri ve tezgah pedleri iceren statik emniyetli bir
alanda galisin.

4.3.2 Kapilar agin

Kapilar agilmadan 6nce kapi kollarinin tamamen cevrildiginden emin olun, aksi takdirde kapi fitili
hasar gorebilir. ir. Kapi fitilinde hasar olusursa, muhafazaya toz ve sivi girebilir.
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4.3.3 Gil¢ baglantisi

ATEHLIKE

Elektrik carpmasi nedeniyle 6lim tehlikesi. Koruyucu Topraklama (PE) baglantisi
gereklidir.

ATEHLIKE

Elektrik garpmasi ve yangin tehlikeleri. Kurulum igin yerel baglanti kesme salterini net bir
sekilde belirlediginizden emin olun.

[>|

olabilecek yerlerde kullaniliyorsa cihazi ana sebeke elektrik kaynagina baglamak igin bir

f Elektrik Carpmasi Nedeniyle Oliim Tehlikesi Olasili§i. Cihaz dis mekanlarda ya da islak
Topraklama Arizasi Kesme cihazi kullaniimalidir.

Cihazi, elektrik baglantisi kesme cihazina ve bu cihazin kullanimina erisim saglayan bir yere ve
konuma takin.

Gug¢ saglamak igin gug¢ kablosu kullanmayin. Gicu baglamak igin bkz. Glg, analog ¢ikis
ve role terminalleri sayfa 23.

Analiz cihazi sabit bir kabloya sahiptir ve list muhafazanin sol tarafindaki trin tipi
etiketinde belirtildigi gibi 120V veya 240V igin yapilandiriimistir. Analiz cihazi igin 1 m
(3,3 ft) mesafe icinde 6zel bir devre parcasi korumali gii¢ kaynagi ve bir yalitici gereklidir.

* Analiz cihazi igin analiz cihazina 2 m (6,5 ft) mesafe icinde 2 kutuplu, 10 A maksimum
yerel baglanti kesme salteri takin. Baglanti kesme salterine analiz cihazinin ana
salteri oldugunu belirtecek sekilde bir etiket koyun.

* Analiz cihazi igin sebeke kablosu gui¢ ve guvenlik topraklama servis diguslerinin
2 telli, minimum 1,5 mm? (16 AWG), 10 A koruyucu topraklama kablosuyla
korundugundan ve kablo yalitiminin minimum 300 VAC, minimum 60°C (140°F) ve
yangin i¢in VW-1 sinifli oldugundan emin olun.

Elektromanyetik Uyumluluk Ydénergesi'ne (2004/108/EC) uymak i¢in korumal bir
topraklamaya bagli ana gug¢ kablosu kullanin.

Uygulama igin uygun olan SJT, SVT SOOW veya <HAR> esdegeri kablo kullanin.

+ Baglanti kesme salterini 10 A/Tip D sinifli devre parcasi/minyatir devre kesici (MCB)
korumasina baglayin. Varsa yerel ve bolgesel yonetmeliklere uygun olarak
topraklama kacagi devre kesici takin.

« Cihazi yerel, bolgesel ya da ulusal elektrik ydnetmeliklerine gére baglayin.

* Genellikle analizérle birlikte bes kablo rakoru (gerilim azaltici baglanti parcalar)
verilir. PG13.5 kablo rakorlari 6—12 mm sikistirma araligina sahiptir. PG11 kablo
rakorlari 5—10 mm sikistirma araligina sahiptir.

4.3.4 Rolelerin baglanmasi

Role baglantilarinin timundn yiksek voltaj AC ya da algak voltaj DC oldugundan emin
olun.

2 Elektrik garpmasi nedeniyle 6lim tehlikesi. Algak ve ylksek gerilimi birlikte kullanmayin.
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Elektrik Carpmasi Nedeniyle Oliim Tehlikesi Olasiligi. Elektrik ve réle terminalleri,
A yalnizca tek telli sonlandirma igin tasarlanmistir. Bir terminalde birden fazla kablo
kullanmayin.

Yangin tehlikesi olasiligi. Ortak role baglantilarini ya da cihaz igerisinde bulunan sebeke
cereyanindan gelen gi¢ baglantisi jamper kablosunu zincirleme baglamayin.

ADIKKAT

Yangin tehlikesi. Réle yukleri, direngli oimalidir. Rolelere giden akimi daima bir harici
sigorta veya kesici ile sinirlayin. Teknik Ozellikler béliimiindeki réle degerlerine uyun.

Analiz cihazinda, (i¢ adet gii¢ verilmemis réle bulunur. iki réle programlanabilir (Role
18 ve Role 19) ve bir réle sistem arizasi igindir (Réle 20). Rdleler, 1 A ve maksimum
30 VDC nominal degere sahiptir.

Harici bir cihazi (6r. alarm) baslatmak veya durdurmak igin réle baglantilarini kullanin.
Rolenin secili kosulu meydana geldiginde her bir rélenin durumu degisir.

Harici bir cihazi bir réleye baglamak i¢in bkz. Glg, analog ¢ikis ve réle terminalleri
sayfa 23 ve Tablo 8. Her bir réleyi agik konuma getiren kosulu segmek igin bkz.
Rélelerin yapilandiriimasi sayfa 59.

Réle terminalleri igin 1,0 - 1,29 mm?2 (18 - 16 AWG) kablo (yiik uygulamasi tarafindan
belirlenir) uygundur®. 18 AWG'den diisiik kablo derecesinin kullaniimasi
onerilmemektedir. Yalitim orani 300 VAC veya Uzeri olan bir kablo kullanin. Saha kablo
yalitiminin en az 80°C'ye (176°F) dayanikli oldugundan emin olun.

Acil bir durumda veya bakim yapilmasi durumunda rélelere gelen glicti yerel ¢capta
kesmek icin ikinci bir anahtar bulundurun.

Tablo 8 Kablo bilgileri - réleler

NO

COM NC

Normalde agik Ortak Normalde kapall

4.3.5 Analog c¢ikislarin baglanmasi

Analizérin maksimum alti adet 4 - 20 mA analog c¢ikisi vardir. Analog sinyalleme ya da
harici cihazlar kontrol icin analog ¢ikiglari kullanin.

Harici bir cihazi, analog ¢ikisa baglamak icin bkz. Gug, analog ¢ikis ve réle terminalleri
sayfa 23.

Analiz cihazinda yukll olan konfiglirasyona ve segeneklere bagli olarak, sinyal ve iletisim
kablosu i¢in minimum teknik 6zellikler 4 kablo (bikimli cift, korumali kablo) ve her ek
sinyal i¢in minimum 0,22 mm? (24 AWG) ve 1 A sinifinda iki ek kablodur.

Her analog ¢ikista 20 mA olarak gdsterilen tam dlgek degerini segin. Her analog ¢ikisin
g6sterdigi analiz sonucunu secin. Analog ¢ikislarin yapilandiriimasi sayfa 56 bélimune
bakin.

Notlar:

* Analog cikiglar diger elektronik parcalardan yalitilir fakat birbirinden yalitiimaz.

* Analog gikiglar kendi glictine sahiptir. Bagimsiz olarak uygulanan gerilimli bir yiike
baglanmayin.

* Analog gikiglar 2 telli (ddngu gigli) bir transmitere gui¢ vermek igin kullanilamaz.

6 1,0 mm? (18 AWG) minimum érgiilii UL/AWM Stili 1015 sinifi 600 V, 105°C, VW-1 dnerilir.
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4.3.6 Glig, analog cikis ve role terminalleri

Sebeke glicli, analog ¢ikis ve réle terminallerinin konumu igin bkz. Sekil 3. Tablo 9
terminal agiklamalarini gdsterir. Ayrica, terminal agiklamalar Ust kapida bulunmaktadir.

Analizérin yan tarafindaki kablo gerilim azaltici baglanti elemanlari aracilhidiyla elektrik
baglantilari kurun. Sebeke gug kablosu igin st gerilim azaltici baglanti elemanini
kullanin.

Cevre koruma sinifini muhafaza etmek igin:

»  Bir gerilim azaltici elemandan en fazla bir kablo (veya iki tel) gegirebilirsiniz.

* Kullanilmayan gerilim azaltici elemanlarin iginde lastik kablo fisleri bulundugundan
emin olun.

Sekil 3 Sebeke giicii, analog ¢ikis ve role terminallerinin konumu

S

3

i

o
V=

.

8
/

1 Glg, analog ¢ikis ve réle terminalleri

Tablo 9 Giig, analog ¢ikis ve réle terminalleri

S

Terminal | Agiklama Terminal | Agiklama
L/L1 100-120 VAC veya 200-230 VAC 12 4-20 mA sinyal ¢ikisl +, 1
1 faz
N/L2 Notr (veya ABD ve Kanada igin L2) 13 4-20 mA sinyal ¢ikigl —, 1
Sebeke glict ve korumali toprak kablosu igin koruyucu topraklama 14 4-20 mA sinyal gikigi +, 2

3 Role 18, NK 15 4-20 mA sinyal ¢ikigl —, 2
4 Réle 18, COM 16 4-20 mA sinyal gikigl +, 3
5 Rdle 18, NA 17 4-20 mA sinyal ¢ikigl —, 3
6 Réle 19, NK

7 Role 19, COM 32 4-20 mA sinyal ¢ikisi +, 4
8 Role 19, NA 33 4-20 mA sinyal c¢ikigi +, 4
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Tablo 9 Giig, analog ¢ikis ve role terminalleri (devami)

Terminal | Agiklama Terminal | Agiklama
9 Réle 20 (ariza rolesi’), NC 34 4-20 mA sinyal ¢ikisi +, 5
10 Role 20 (ariza rolesi), COM 35 4-20 mA sinyal ¢ikisi +, 5
11 Role 20 (ariza rdlesi), NO 36 4-20 mA sinyal gikigi +, 6
A Korumali topraklama 37 4-20 mA sinyal gikigi +, 6

| Korumali topraklama

4.3.7 istege bagh dijital girisler, modiiller ve réleler

istege bagli dijital girisler, modiiller ve réleler sebeke giicii, analog cikis ve role
terminallerinin altina takilr.

Seceneklerdeki etiketler Tablo 10'de verilmigtir.
YUKIU segenekler icin terminal agiklamalari Ust kapida mevcuttur.

Tablo 10 istege bagh dijital girisler, modiiller ve réleler

(senkronizasyon)

Etiket Aciklama
MODBUS Modbus TCP/IP moduilu
Sync (Senk) Analiz cihazini harici bir kontrol Gnitesiyle senkronize etmek igin kullanilan dijital ¢ikis. Bir

sonraki akigl ve ¢alisma araligini ayarlar.

Stream 1 (Akis 1)

Bir sonraki 6lgimi AKIS 1 (Numune 1) 6l¢ciimi olarak ayarlayan dijital giris. Dijital giris igin
PLC (programlanabilir mantik kontrolii) sisteminden gelen aktif 24 VDC sinyali kullanin.

Stream 2 (Akis 2)

Bir sonraki 6lgimi AKIS 2 (Numune 2) 6lgiimu olarak ayarlayan dijital giris. Dijital giris igin
PLC sisteminden gelen aktif 24 VDC sinyali kullanin.

Stream 3 (Akis 3)

Bir sonraki 6lgimi AKIS 3 (Numune 3) dl¢giimu olarak ayarlayan dijital giris. Dijital girig igin
PLC sisteminden gelen aktif 24 VDC sinyali kullanin.

Stream 4 (Akis 4)

Bir sonraki 6lcimu AKIS 4 (Numune 4) 6l¢iimu olarak ayarlayan dijital girig. Dijital girig igin
PLC sisteminden gelen aktif 24 VDC sinyali kullanin.

Stream 5 (Akis 5)

Bir sonraki 6lgimi AKIS 5 (Numune 5) dl¢ciimii olarak ayarlayan dijital giris. Dijital giris igin
PLC sisteminden gelen aktif 24 VDC sinyali kullanin.

Stream 6 (Akis 6)

Bir sonraki 6lgimi AKIS 6 (Numune 6) dlgiimu olarak ayarlayan dijital giris. Dijital giris igin
PLC sisteminden gelen aktif 24 VDC sinyali kullanin.

Range IP21 (Aralik IP21)

Calisma araligini ayarlayan iki dijital giris.

Range I1P20 (Aralik IP20)

OTOMATIK aralik = IP20 kapali (0 VDC) + IP21 kapali (0 VDC)
Aralik 1 = 1P20 agik (24 VDC) + IP21 kapali (0 VDC)

Aralik 2 = IP20 kapali (0 VDC) + IP21 acik (24 VDC)

Aralik 3 = IP20 acgik (24 VDC) + IP21 agik (24 VDC)

Dijital giris icin PLC sisteminden gelen aktif 24 VDC sinyali kullanin.

Remote Standby (Uzaktan
Bekleme)

Analiz cihazini uzak bekleme moduna ayarlayan dijital giris. Dijital giris igin PLC sisteminden
gelen aktif 24 VDC sinyali kullanin.

Output (Cikis)

Yapilandirilabilir role; gerilimsiz kontaklar, maksimum 30 VDC'de 1 A

4.3.8 Modbus RTU'nun (RS485) baglanmasi

Analiz cihazina Modbus RTU secenegi yuklenmisse analiz cihazindaki Modbus RTU
terminallerini bir Modbus master cihazina asagidaki sekilde baglayin:

7 Réle 20 yapilandirilamaz. Réle 20 ariza rolesidir. Bir sistem arizasi meydana geldiginde ariza rolesi etkindir.
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Not: Modbus kaydi haritalari, Gelismis Yapilandirma Kilavuzunda verilmistir.

1. Analiz cihazinin glictnd kesin. Resimli adimlar i¢in bkz. Sekil 4.

2. Analiz cihazinin sag tarafindaki kablo gerilim azaltici elemanin iginden 2 telli,
biikiimlii cift korumali bir kablo gegirin. En az 0,2 mm? (24 AWG) kablo biiyiikliigii
kullanin.

3. Kablolardan tg¢unu analiz cihazindaki Modbus RTU terminallerine baglayin.
Kablolama bilgileri i¢in bkz. Sekil 5 ve Tablo 11.

Analiz cihazindaki Modbus RTU terminallerinin konumu igin bkz. Sekil 6.
4. Kablonun koruyucuyu analiz cihazindaki topraklama terminaline baglayin.

Not: Alternatif olarak, kablo koruyucuyu Modbus master cihazinin topraklama terminaline
baglayin.

5. Kablo kelepgesi baglanti pargasini sikin.
6. Kablonun diger ucunu bir Modbus master cihazina baglayin. Sekil 5 bélimune bakin.

7. Terminal 58'e (D+) bagli kablonun, veri yolu bos durumdayken terminal 59'a (D-)
gore pozitif yanh oldugundan emin olun.

8. Veri yolunu sonlandirmak icin ana kartin J15 baglantisi Gzerine bir atlama teli takin.
Sekil 6 bolimine bakin.

Ana kart, paslanmaz c¢elik kapagdin arkasindaki elektronik muhafazada bulunur.

Sekil 4 Analiz cihazinin giiciinii kesin
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Sekil 5 Kablo semasi

5]

o=

(o

[ D]
58 A

A

112 | B
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58
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A
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1 Modbus master

2 Analiz cihazi

3 Diger RS485 cihazlarina

Tablo 11 Kablo baglantisi bilgileri

Terminal Sinyal
58 D+
59 D—
60 Modbus topraklama

A

Korumali topraklama
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Sekil 6 Modbus RTU terminallerinin ve veri yolu sonlandirma atlama telinin konumu

1 AnaKkart

2 Modbus RTU terminalleri

3 Veri yolu sonlandirma atlama teli (J15)
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4.3.9 Modbus TCPI/IP (Ethernet) baglantisi

Analiz cihazinda istege bagli Modbus TCP/IP modili takillysa Modbus modulini
yapilandirin ve modulu bir Modbus master cihazina baglayin. Asagidaki bolimlere bakin.

Modbus TCP/IP moduli "MODBUS" olarak isaretlenmistir ve sebeke gicl, analog ¢ikis
ve role terminallerinin altindadir.

4.3.9.1 Modbus TCP/IP modiiliiniin yapilandiriimasi

1. Analiz cihazini agik konuma getirin.

2. Analiz cihazindaki Modbus TCP/IP (RJ45) konektoriine bir dizlsti bilgisayar
baglamak icin Ethernet kablosu kullanin. Bkz. Sekil 7 sayfa 29.

3. Dizustu bilgisayarda Baslat simgesini tiklatin ve Control Panel (Kontrol Paneli)'ni
segin.

4. Network and Internet (Ag ve internet)'i segin.

5. Network and Sharing Center (Ag ve Paylasim Merkezi)'ni segin.

6. Pencerenin sag tarafinda, Change adapter settings (Adaptor ayarlarini degistirin)
6gesini segin.

7. Local Area Connection (Yerel Alan Baglantisi) 6gesine sag tiklayin ve ardindan
Properties (Ozellikler) 6gesini segin.

8. Listeden Internet Protocol Version 4 (Internet Protokolt Striim 4) (TCP/IPv4) 6gesini
secin ve ardindan Properties (Ozellikler) 6gesine tiklayin.

9. ileride gerektiginde 6zelliklere geri dénmek igin 6zellikleri kaydedin.
10. Use the following IP address (Asagidaki IP adresini kullan) 6desini segin.
11. Asagidaki IP adresini ve alt a§ maskesini girin:

+ |P adresi: 192.168.254.100
* Alt ag maskesi: 255.255.255.0

12. OK (Tamam) .

13. Acik pencereleri kapatin.

14. Bir web tarayicisi agin.

15. Web tarayicisinin adres gubuguna varsayilan IP adresini (192.168.254.254) girin.
Modbus TCP modulinin web arayizi gosterilir.

16. Kullanici adini ve parolayi girin:

« Kullanici adi: Admin
+ Parola: admin
17. IP adresi (192.168.254.254) veya TCP/IP portu (502) gibi Modbus TCP moddilinin

yapilandirmasini degdistirmek i¢cin 80 numarali baglanti noktasinda bir web arayuzi
kullanin.

4.3.9.2 Modbus TCP/IP modiiliiniin baglanmasi

Modbus TCP veri iletimi i¢in analiz cihazindaki Modbus TCP/IP konektérini Modbus
master cihazina asagida gosterildigi gibi baglayin:

1. Analiz cihazinin sag tarafindaki kablo gerilim azaltici elemanin iginden bir Ethernet
kablosu gegirin.

2. Ethernet kablosunu analiz cihazindaki Modbus TCP/IP konektdriine baglayin. Sekil 7
bélimune bakin.

3. Kablo kelepgesi baglanti pargasini sikin.

4. Ethernet kablosunun diger ucunu bir Modbus master cihazina baglayin. Sekil 8
bélimine bakin.

Analiz cihazinda iki adet Modbus TCP/IP konektorli varsa tam artiklik veri aktarimi
mumkiandur. Analiz cihazini iki Modbus master cihazina baglamak icin bkz. Sekil 9.
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Sekil 7 Modbus TCP/IP konektorii

RJ45

| 1 Modbus TCP/IP konektorii

Sekil 8 Normal Modbus TCP kablo baglantisi

UD 5@

©
[

| D
G

1 Analiz cihazi

| 2 Modbus master
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Sekil 9 Artiklik Modbus TCP kablo baglantisi

[

U =

RJ45

[

RJ45

Ly

[

©
0
Ly

1 Analiz cihazi

3 Modus Master 2

2 Modbus Master 1

4.4 Akis tesisatinin ayarlanmasi

4.4.1 Hortum baglantilar

Hortumlari baglamak icin kullanilan demir halkalarin yoni énemlidir. Halka yoninun
yanlis olmasi, analizdr hortumlarinda sizintiya ve/veya hava kabarciklarina neden olabilir.
Dogru demir halka yonu icin bkz. Sekil 10.

1.

Hortum kesme aleti ile hortumu kesin. Bigak veya makas kullanmayin, aksi takdirde
sizintt meydana gelebilir.
Hortumu baglanti pargasina tamamen yerlestirin.

Somunu elle sikin. Baglanti elemanlari ¢ok fazla sikildiginda baglanti elemanlari
hasar gorur ve sizinti olusur.

+ Paslanmaz Gelik baglanti elemanlari—Ayarlanabilir bir anahtarla 1% tur daha
sikin. 1/8 in¢ ID PFA hortumda kullanilan paslanmaz celik baglanti elemanlari
yalnizca % tur daha sikilmalidir.

* PFA baglanti elemanlari—Ayarlanabilir bir anahtar ile %2 tur daha sikin.

Daha 6nce sikilmig bir baglanti elemanini sikmak i¢in baglanti dnceden kag tur
sikilmigsa o kadar siktiktan sonra ayarlanabilir bir anahtarla biraz daha sikin.
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Sekil 10 Demir halka yoénii

1 PFA ve PVDF baglanti pargalari 3 On demir halka 5 Arka demir halka
2 Paslanmaz gelik baglanti pargalari 4 Arka kesme halkasi 6 Somun
(SS-316)

4.4.2 Numune akiglarini ve manuel akiglari baglama
Numune teknik 6zellikleri icin bkz. Teknik 6zellikler sayfa 3. Numune girisindeki numune
basinci ortam basincinda olmalidir.

Basingl numune akiglarinda, istege bagli Numune Tasma Haznesini numune hattina
takin ve numuneyi ortam basincinda besleyin. Bkz. Numune tasma haznesinin takilmasi
(istege baglh) sayfa 34.

1. Bir NUMUNE baglanti elemanini numune akisina baglamak igin 1/4 in¢ Dis Cap x
1/8 ing NUMUNE 1 baglanti pargasini bir numune akisina baglamak igin ID PFA
hortumu. Numune hattini olabildigince kisa tutun.

Talimatlar igin bkz. Numune hatti yénergeleri sayfa 31.

2. Diger NUMUNE baglanti pargalarini numune akislarina gerektigi sekilde baglayin.

3. 1/4in¢ Dis Cap x 1/8 in¢ ID PFA hortumunu gerektigi gibi MANUEL baglanti
parcasina baglayin.

Anlik élgciimleri almak ve aralik kalibrasyonlarina yénelik kalibrasyon standardini
6lgmek icin MANUEL baglanti elemanlarini kullanin.

4. Tum hortumlar baglandiginda olasi sizintilari kontrol edin. Bulunan sizintilari onarin.

4.4.3 Numune hatti yonergeleri
En iyi cihaz performansi i¢in temsil etme 6zelligine sahip iyi bir numuneleme noktasi
secin. Numune, tim sistemi temsil etme 6zelliine sahip olmaldir.

Degisken degerleri dnlemek icin:

* Proses akisina kimyasal ekleme noktalarindan yeterince uzak yerlerden numune alin.
*  Numunenin yeteri kadar karismis oldugundan emin olun.
+ Kimyasal tepkimelerin timinin tamamlandigindan emin olun.

Numune hortumunu, Sekil 11 veya Sekil 12'de gosterildigi gibi acik bir kanala veya
boruya takin. Numune hortumunu metal bir hortuma baglamak igin Swagelok disurici
(6rn. SS-400-R-12) kullanin.

Su ylzeyi ile numune pompasi arasindaki maksimum mesafe 4 m (13 ft).

Not: Numune hattinin kendi kendini temizleme 6zelligi Agik (varsayilan) olarak ayarlandiginda,
analizér atiklari numune akigina giden numune giris hortumu araciligiyla analiz cihazindan cikar.
Kendi kendini temizleme 6zelligi Kapali olarak ayarlanirsa analizér atigi analizérden tahliye hatti
araciligiyla ¢ikar. Kendi kendini temizleme 6zelligini Kapali olarak ayarlamak igin pompa ters
calisma stresini 0 olarak ayarlayin. Numune pompasi zamanlarinin ayarlanmasi sayfa 51
béltimiine bakin.
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Sekil 11 Acik bir kanaldaki numune hatti

/

_SAMPLE

®
1] O

<R 300 mm
[11.81in]

20 mm
/ —@ “ [0.78 in] >50 mm
[1.97 in]

H
/

1 Numune hortumu igin manson 4 Hortum Uzerindeki derinlik isareti Numune hortumu mansonun
ucundan geger (20 mm)
2 Manson braketi 5 Numune hortumu, 1/4 in¢g Disg Cap x Silt
1/8 ing ID PFA
3 Numune hortumunu tutmak igin 6 Kelepgeler Manson agikhgi®
sikistirma rakoru

8 Manson diisiik su seviyesinin altinda, silt seviyesinin 50 mm tizerinde olmalidir.
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Sekil 12 Borudaki numune hatti

SAMPLE 1_|

1 Analizorin alti

Paslanmaz celik hortum, 1/4 in¢ Dis
Cap x1/8ing ID

Kir numune hortumunun altinda
hareket eder

2 Numune hortumu, 1/4 in¢ Dis Cap x
1/8 in¢ ID, PFA

Analizor ile hortum arasindaki
mesafe®

Basincin artmamasi i¢in daha blyuk
boru (1,5 - 2 kat daha buiyik ¢ap)

3 PFA hortum ve paslanmaz ¢gelik
hortum arasinda baglanti

Hava kabarciklari numune
hortumunun Gzerinde hareket eder

Tahliyeyi bu konuma mimkin
oldudunca yakin bir yerde agin

9 Akis hizi diisiikse 30 cm (12 ing) yiikseklik farki 30 mbar (0,4 psi) basing saglar.
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4.4.4 Numune tagsma haznesinin takilmasi (istege bagh)
Basingh numune akiglarinda, istege bagli Numune Tasma Haznesini (19-BAS-031)
numune hattina takin ve numuneyi ortam basincinda besleyin.

Sekil 13 Numune tagma haznesinin takilmasi

| SAMPLE 1 |
Z
7z i
A
% \
200 — 500 mm
[7.87 —19.68 in]
200 mm
[717 in] @[
—Q ( M
o //
\
=
1 Numune giris hortumu (akis hizi: 4 Havalandirma hortumu 7 Bosaltim tupi
0,7 - 1,7 L/dak)
2 Kapak 5 Numune tagsma hortumu 8 Manuel tahliye valfi
3 Analiz cihazina giden numune 6 Bosaltma acikhgi

4.4.5 Tahliye hatlarinin baglanmasi

ADIKKAT

Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atiklari yerel,
bolgesel ve ulusal yonetmeliklere uygun sekilde atin.

Tahliye hatlarinin yanhs kurulmasi, sivinin cihaza geri donlp hasar vermesine neden olabilir.
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Analizér igin kullanilan agik tahliyenin havalandirilan bir alanda oldugundan emin olun.
Tahliyeye bagli atik sivilarda oksijen ve ¢ok az miktarda karbondioksit, ozon ve ugucu
gazlar bulunabilir.

+ Tahliye hatlarini olabildigince kisa tutun.

+  Tahliye hatlarinin surekli olarak asagi egimli olmasini saglayin.

* Tahliye hatlarinda keskin bikimler ve sikisma olmadigindan emin olun.

+ Tahliye hatlarinin hava aldijindan ve basincin sifir oldugundan emin olun.

1. TAHLIYE baglanti elemanini acik tahliyeye baglamak igin verilen 12 mm OD x 10 mm
OD PFA hortumunu kullanin. Sekil 14 bélimune bakin.

2. Verilen PVC-U tahliye borusunu analizériin sag tarafina takin. Sekil 14 bélimune
bakin. PVC-U tahliye borusuyla birlikte verilen belgelere bakin.
Not: Numune akisinda, verilen PVC-U tahliye borusuna (Benzen veya Toluen gibi yiiksek
konsantrasyonlu ¢éziicliler) zarar verecek kimyasallar varsa alternatif bir tahliye borusu
kullanin. Baypas hortumunun, numune (ARS) valfi merkezinin yiiksekliginde yedek tahliye
borusuna baglandigindan emin olun.

3. PVC-U tahliye borusunun alt kismini agik bir tahliyeye baglamak igin verilen 1 in¢
6rguli hortumu ve hortum kelepgesini kullanin. Sekil 14 bolimine bakin.
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Sekil 14 Tahliye tesisatlarini baglayin

SAMPLE OUT @\

BYPASS @/

DRAIN J

X

1 TAHLIYE baglanti elemani 3 NUMUNE CIKIS baglanti elemani 5 1ing¢ 6rgulu hortum ve hortum
kelepgesi
2 BAYPAS baglanti elemani 4 PVC-U tahliye borusu 6 Bosaltma acikligi

4.4.6 Oksijenin baglanmasi

Bir oksijen kaynagini OKSIJEN baglanti elemanina baglamak igin % ing OD hortum
kullanin.

Oksijen basinci:

» Filtrelenmis cihaz havasina bagli oksijen yodunlastiricis— 0,6 bar (8,7 psi) altinda
200 L/sa. Cihaz hava basinci: 2,1 bar (30,5 psi, 90 L/dakika)

» Entegre hava kompresorli oksijen yogunlastiricisi—O0,6 bar (8,7 psi) altinda 200 L/sa

»  Oksijen silindiri, 50 L (kaynak sinifi)—1,0 mbar (14,5 psi)

Oksijen kalitesi: Karbondioksit, karbonmonoksit, nitrojen, hidrokarbonlar veya su

icermeyen oksijen (minimum %93 oksijen ve kalan gaz argon). Oksijen yogunlastiricisinin
sagladigi oksijen minimum %93 oksijen iken kalan gaz argondur.

Oksijen kullanimi: 22 L/saat (367 mL/dakika)
Oksijen igin giivenlik 6nlemleri:

* Yuksek basingli veya basingli gaz sistemleri icin gerekli dnlemlerin aynisini kullanin.
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« Tum yerel ve ulusal ydnetmeliklere ve/veya Ureticinin dnerilerine ve talimatlarina
uyun.

*  Oksijen silindirleri kullaniliyorsa silindirleri uygun ekipmanla (6rn. tagsima arabalar ve
el arabalari) glvenli bir sekilde tasiyin.

*  Oksijen silindirleri kullaniliyorsa silindirlerin tanimlama igin etiketlendiginden ve
glivenli saklama ve tasima i¢in dogru sekilde takildigindan emin olun.

*  Cok fazla adaptor ve kaplin kullanmayin.

» Oksijeni gres, yag, yag ve diger yanici maddelerden uzak tutun.

+  Oksijen silindirleri ve yuksek konsantrasyonda oksijen ile ilgili giivenlik dnlemleri igin
yerel bir oksijen Ureticisiyle iletisime gegin.

+  Oksijen yogunlastiricisi kullaniliyorsa oksijen yogunlastiriciyi havalandirilan bir alana
yerlestirin. Yangini 6nlemek icin tiim yerel ve ulusal yonetmeliklere uyun.

4.4.7 Egzoz tesisatinin baglanmasi

Egzoz baglanti elemanini havalandirilan bir alana baglayabilmek igin ¥4 ing OD PFA
hortum kullanin.

Maksimum hortum uzunlugu 10 m (33 ft) olmalidir. Daha uzun hortum gerekirse daha
bayulk bir ID boru veya hortum kullanin.

Hortum c¢ikisindaki yogusma veya sivinin donmamasi i¢in hortumun analiz cihazindan
asagi dogru sabit bir egime sahip oldugundan emin olun.

4.4.8 Reaktif tesisatlarinin baglanmasi

ADIKKAT

f Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Laboratuvar giivenlik talimatlarina uyun ve

kullanilan kimyasallara uygun tim kisisel koruma ekipmanlarini kullanin. Glvenlik
protokolleri igin mevcut guvenlik veri sayfalarina (MSDS/SDS) basvurun.

ADIKKAT

Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atiklari yerel,
bolgesel ve ulusal yonetmeliklere uygun sekilde atin.

Reaktifleri analiz cihazina baglayin. Sekil 15 bélimine bakin.
Kullanici tarafindan tedarik edilecek malzemeler:

* Kisisel koruyucu ekipman (bkz. MSDS/SDS)

* TN temizlik solisyonu, 20 L—0,5 N HCI ve 0,042 M sodyum oksalat (NaOx) karisimi

e TN DI su, 10 L—Deiyonize (DI) su (0,1-0,5 uS/cm)

» TP reaktif, 10 L—2,0 N HCI asit iceren Vanadat molibdat reaktif

* HCl asit, 10 L—3 N hidroklorik asit

* Baz reaktif, 20 veya 25 L—1,2 N sodyum hidroksit (NaOH)

»  Asit reaktifi, 20 veya 25 L—1,8 N siilfiirik asit (H,SO4); 40-mg/L manganez siilfat
monohidrat igerir

«  Sifir su, 5 L—Deiyonize su (0,1-0,5 uyS/cm)

Reaktifleri hazirlamak igin 100-ug/L'den (ppb) az organik madde, nitrat ve fosfat igceren
deiyonize su kullanin. Reaktif kullanimi igin bkz. Tablo 12.

1. Dokullen maddeleri muhafaza etmek igin reaktif kabinin altina reaktif dékinti tepsileri
(setler) koyun.

2. Reaktif kaplari i¢in verilen kapaklari takin. Kapaklarla birlikte verilen belgelere bakin.
iki asit reaktif kapag tertibatindan yalnizca biri (19-PCS-021) kullanilir.

Not: Verilen kapak reaktif kabi icin dogru boyutta degilse reaktif kabi ile birlikte gelen kapagdi
kullanin. Kapakta bir agiklik olusturun ve verilen hortum baglanti elemanini kapaga takin.
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Her bir kapakla verilen agirligi (paslanmaz celik veya PFA), reaktif kabinin igine
girecek reaktif hortumunun ucuna takin.

Guvenlik veri sayfalarinda (MSDS/SDS) belirtilen kisisel koruyucu ekipmani giyin.
Kapaklari reaktif kaplarina takin.

+ Baz reaktif kabi—Baglanti elemaninin yan tarafinda bir baglanti noktasi bulunan
kapagdi takin. Baglanti noktasi, verilen CO, filtresini baglamak igin kullanilir.
Sekil 15 bdéliumune bakin. Verilen hortum baglantisina alternatif olarak paslanmaz
celik baglanti elemani kullanin. Baz reaktifi igin paslanmaz ¢elik baglanti elemani
kullaniimasi (istege bagli) sayfa 40 bdlimune bakin.

+ Asit reaktifi ve sifir su kaplari—1/4 in¢ Dis Cap x 1/8 in¢ PFA hortum ve
paslanmaz celik agirhidr bulunan bir kapak takin.

* TN temizligi, TP reaktifi, HCI asidi ve TN DI su kaplari—1/8-in¢ Dis Cap x
1/16 ing PFA hortum ve PFA agirhdi bulunan bir kapak takin®.

CO,, filtresindeki bandi gikarin.

Verilen COs filtresini baz reaktif kabinin kapagina baglayin. Sekil 15 bélimine bakin.
Baglantinin hava sizdirmaz oldugundan emin olun.

Not: Atmosferik CO, baz reaktif kabina girerse analiz cihazinin TOK degerleri artar.

Reaktif kaplarini analiz cihazinin sag tarafindaki reaktif baglanti elemanlarina
baglayin. Sekil 15 bdéliumune bakin. Reaktif hatlarini olabildigince kisa yapin
(maksimum 2 m (6,5 ft)).

Borularin reaktif kaplarinin altinda kalmasi igin kapaklardaki hortum baglanti
elemanlarini sikin.

10 TP reaktifine, TN temizleme ¢dzeltisine veya HCI asidine paslanmaz celik agirlik takmayin.
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Sekil 15 Reaktif yerlestirme

v
) s ©
/
z N
[ VvENT Jf[ZERO ][ ] ] \
O O O
[BYPASS ] | ] O
O O
A,
(TP REAGENT] j
N O
A/
ol Yol Vel Yo (A | @) @ )
@
@\ [|el || el ||l 0NN e\ || @
. N AN AN \.
1 TN temizlik solisyonu 6 Asit reaktifi
2 TN Dlsu 7 Sifirsu
3 TP reaktifi 8 CO, filtresi
4 HCI asidi 9 Agirlik
5 Baz reaktifi
Tablo 12 Reaktif kullanimi
Reaktif Kap boyutu Diisiik araliklar Orta araliklar Yiiksek araliklar
(<500 mgCI/L) (500 - 2000 mgC/L) (> 2000 mgCI/L)
Asit 19L 27 gun 17 gln 13 glin
20L 28 glin 18 giin 14 gun
25L 35 giin 23 gin 17 glin
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Tablo 12 Reaktif kullanimi (devami)

Reaktif Kap boyutu Diisiik araliklar Orta araliklar Yiiksek araliklar
(<500 mgCI/L) (500 - 2000 mgC/L) (> 2000 mgC/L)
Baz 19L 27 glin 17 giin 13 gun
20L 28 gin 18 giin 14 gln
25L 35 giin 23 gin 17 glin
TN temizlik soltiisyonu 0L 235 gun 235 gin 235 gun
TN Dl su 0L 70 gun 70 gin 70 gin
TP reaktifi 0L 87 gun 87 gun 87 gun
HCI asidi 0L 87 gin 87 giin 87 giin

4.4.8.1 Baz reaktifi igcin paslanmaz ¢elik baglanti elemani kullaniimasi (istege bagh)
Baz reaktif kabi igin saglanan plastik hortum baglantisina alternatif olarak paslanmaz
celik baglanti elemani kullanin. Sekil 16 boliumune bakin. T dirsedi baglanti elemani,
kapakla birlikte hava gegirmez bir sizdirmazlik saglamalidir. Atmosferik CO, baz reaktif
kabina girerse analizérin TIK ve TOK dlglim degerleri artar.

Sekil 16 Baz reaktif kabi

@ |

&\

1 Hava girisi 3 7,0 mm'ye (0,28 in¢) kadar delinmis Swagelok
SS-400-3TST T baglanti pargasi
2 CO, filtresi 4 Swagelok SS-45ST-N somun
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4.4.9 Pompa hortumunu takin
Borular seffaf kapaklari olan pompalara takin.Asagida gosterilen resimli adimlara bakin.

NS NS NS AN

4.4.10 Pompa hortumu raylarinin takilmasi

Pompa hortumu raylarini seffaf kapagdi olmayan pompalara takin. Asagida gosterilen
resimli adimlara bakin.
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4.4.11 Dahili hortum tesisatinin baglanmasi

Nakliye icin baglantisi kesilen dort hortumu baglayin. Dért hortumun kagit etiketleri vardir
ve baglanmalari gereken baglanti elemanlarina bir kablo bagdi ile tutturulmustur.

*  Ozon jeneratérini (Sekil 17'de 6ge 3) T dirseginde asit T'ye (6ge 7) baglayan
hortumu baglayin.

*  Sogutucuyu (6ge 2) CO, analizdriine (6ge 6) baglayan hortumu baglayin. Hortum,
sogutucunun Ust kismindadir.

*  Hortumu devridaim pompasinin bosaltma tarafina baglayin (6ge 1).

* Ozon imha cihazini (6ge 4) egzoz valfine (6ge 5) baglayan hortumu baglayin. Tup,
ozon imha cihazinin dst kismindadir.

Sekil 17 Ayrilmis olan hortumlari baglayin

1 Sirkulasyon pompasi tahliye hortumu 5 Egzoz valfi

2 Cooler (Sogutucu) 6 CO, analyzer (CO2 analizoéri)
3 Ozone generator (Ozon Ureteci) 7 AsitT'ye

4 Ozone destructor (Ozon pargalayici)

4.4.12 Hava purjoriiniin baglanmasi
Asagidaki ifadelerden biri veya daha fazlasi dogruysa analizére pozitif hava basinci
saglamak i¢in hava purjora baglayin:
+ Bodlgede asindirici gazlar vardir.
* Analiz cihazi, "tahliyeye hazir" sistem olarak saglanmigtir

"Tahliyeye hazir" sistem, analizérin sol tarafinda bir Tahliye Havasi Girisine (3/8 ing
Swagelok baglanti pargasi) sahiptir ve fani yoktur.

Analiz cihazi "tahliyeye hazir" sistem degilse hava tahliyesini baglamak icin teknik
destekle iletisime gegin.

1. Elektrik muhafazasinin i¢ tarafindan, Tahliye Havasi girisinden bos baglanti pargasini
(fis) cikarin.

2. Analiz cihazinin sol tarafindaki Tahliye Havasi Girisine 100 L/dk'da temiz, kuru cihaz
kalitesinde hava saglayin.
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Temiz, kuru cihaz kalitesinde hava; yagd, su buhari, kirletici madde, toz veya yanici
buhar ya da gaz icermeyen -20°C ¢iy noktasina sahip havadir.

Hava tahliye hattina 40 mikronluk (veya daha kiglk) bir hava filtresi takin.
Ek gereksinimler:

« Tum tahliye gazi kaynaklarinin kirlenmeyi 6nleyecek sekilde tasarlandigindan
emin olun.

» Tahliye gazi hortumunun mekanik hasara kargi korundugundan emin olun.

* Tahliye gazi hava kompresori giriginin siniflandiriimamis bir konumda
oldugundan emin olun.

»  Kompresor giris hatti siniflandiriimis bir konumdan geciyorsa kompresor giris
hattinin yanici olmayan malzemeden yapildidindan ve yanici gazlarin, buharlarin
veya tozlarin tahliye gazina sizmasini dnleyecek sekilde tasarlandigindan emin
olun. Kompresor giris hattinin mekanik hasar ve korozyona karsi korundugundan
emin olun.
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Bolum 5 Baslatma

5.1 Dilin ayarlanmasi
Ekranda gésterilen dili ayarlayin.

1. v diugmesine basarak ana menuye gidin, ardindan MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI) > LANGUAGE (DIL)
6gesini segin.

2. Dili segin ve ardindan « tusuna basin. Yildiz isareti (*) secilen dili tanimlar.

5.2 Saatin ve tarihin ayarlanmasi

Analiz cihazinda saati ve tarihi ayarlayin.

Not: Saat degistirildiginde, analizér yeni saat ayarindan énce baslamasi planlanan gérevleri
otomatik olarak baglatabilir.

1. v Dugmesine basarak ana menuye gidin, ardindan OPERATION (CALISMA) > TIME
& DATE (SAAT VE TARIH) égesini segin.

2. Bir secenek belirleyin. Ayari degistirmek igin yukari ve asagi ok tuglarini kullanin.
Secenek Aciklama
CHANGE TIME (SAATI DEGISTIR)  Saati ayarlar.
CHANGE DATE (TARIHI DEGISTIR) Tarihi ayarlar.
DATE FORMAT (TARIH FORMATI)  Tarih formatini ayarlar (6r., DD-MM-YY (GG-AA-YY)).

5.3 Ekran parlakliginin ayarlanmasi

Ekran ayarlama aracini "Ekran Parlakhigini Ayarla" girisine yerlestirin. Ekran parlakligini
ayarlamak i¢in ekran ayarlama aracini ¢evirin. Sekil 18 bélimune bakin.

Sekil 18 Ekran parlakhginin ayarlanmasi

1 "Ekran Parlaklidini Ayarla" girisi 3 MMC/SD kart yuvasi

2 Ekran ayarlama araci

5.4 Oksijen kaynaginin kontrol edilmesi
Oksijen kaynaginda CO, kirlenmesi olup olmadigini asagidaki sekilde belirleyin:

1. Oksijen kaynagini agik duruma getirin.

2. Oksijen yogunlastiricisi kullaniliyorsa oksijen yogunlastiricly1 en az 10 dakika
calistirin.
3. MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > SIMULATE

(SIMULASYON) > OXIDATION PHASE SIM (OKSIDASYON FAZI SiM) égesini
segin.
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4. MFC 6gesini segin. Akisi 10 L/sa olarak ayarlayin.

Kutle akis denetleyicisini (MFC) baslatmak i¢in v diigmesine basin.

6. MFC'yi 10 dakika galistirin. Oksijen kaynaginda odl¢llen CO,, ekranin Ust kisminda
gosterilir.

7. Okuma, CO, analizéru araliginin +%0,5'i degilse (6r. analizér araligi 10000 ppm ise
+50 ppm CO,), asagidaki adimlari uygulayin:

g

a. CO, filtresini baz reaktif kabindan gikarin.

b. CO, filtresini analizdriin yanindaki oksijen hattina takin.

c. 4 ile 6 arasindaki adimlari tekrarlayin.
Okunan deger 6ncekinden dislkse farkli bir oksijen kaynagi kullanin.
Okunan deger dncekinden dusuk degilse oksijen kaynaginda CO, kirlenmesi
yoktur.

d. CO; filtresini oksijen hattindan ¢ikarin.

e. CO, filtresini baz reaktif kabina baglayin.

5.5 Pompalarin kontrol edilmesi

Pompa hortumlarinin ve pompa hortumu raylarinin asagidaki gibi dogru takildigindan
emin olun:

1. Deiyonize su veya musluk suyu koydugunuz kiguk bir kabi alin.

2. Hortumu asit pompasinin giris ve ¢ikisindan ¢ikarin. Analiz muhafazasi sayfa 48
bdlimuane bakin.

3. Kuguk su kabini asit pompasinin giriginin altina koyun.
4. Asit pompasinin girisini kligik su kabina baglayin.

5. MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > SIMULATE
(SIMULASYON) > OXIDATION PHASE SIM (OKSIDASYON FAZI SIM) 6gesini
segin.

6. ACID PUMP (ASIT POMPASI) 6gesini secin.

7. Asit pompasi ¢ikisinin altina bir kap koyun.

8. ON (ACIK) 6gesini secin ve asit pompasinin ¢ikisindan su gelene kadar asit
pompasini galistirin.

9. Pompayi kapali konuma getirmek igcin OFF (KAPALI) 6gesini segin.
10. Asit pompasinin ¢ikisinin altina bos, dereceli bir silindir yerlestirin.
11. ON (ACIK) d8gesini se¢in ve ardindan Tablo 13'de tanimlanan darbe sayisini girin.
12. Asit pompasini galistirmak igin ¥ digmesine basin.
13. Tablo 13'de tanimlanan darbe sayisini bekleyin.
1 darbe = Y2 devir, 20 darbe = 13 saniye, 16 darbe = 8 saniye
14. Dereceli silindirdeki su hacmini Tablo 13 ile karsilastirin.
15. Baz pompasi igin 1 - 4 ve 6 - 14 arasindaki adimlari tekrarlayin.

Asit pompasi ve baz pompasi igin dlgtlen hacimlerdeki farkin %5 (0,2 mL) veya daha
az oldugundan emin olun.

16. Numune pompasi i¢in 1 - 4 ve 6 - 14 arasindaki adimlari tekrarlayin.

17. © diigmesine basarak SIMULATE (SIMULASYON) meniisiine gidin, ardindan
LIQUID PHASE SIM (SIVI FAZI SiM) égesini segin.

18. Tablo 13 Uzerindeki kalan pompalar igin 1 - 4 ve 6 - 14 arasindaki adimlari
tekrarlayin.

Not: P PUMP (P POMPASI) segilmeden dnce valfi agmak igin SAMPLE LOOP VALVE
(NUMUNE DONGU VALFI) égesini segin.

19. Baglantisi kesilen hortumu baglayin.
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Tablo 13 Pompa hacimleri

Pompa Darbeler Hacim
ACID PUMP (ASIT POMPASI) 20 3,9ila4,9mL
BASE PUMP (BAZ POMPASI) 20 3,9ila4,9mL
SAMPLE PUMP (NUMUNE POMPASI) 16 555ila7,5mL
N PUMP (N POMPASI) 16 6,5ila 7,5 mL
P PUMP (P POMPASI) 16 6,5ila 7,5 mL
TP REAGENT PUMP (TP REAKTIF POMPASI) 11 20 1,85ila 3,15 mL
HCI ACID PUMP (HCI ASIT POMPASI) ! 20 1,85ila 3,15 mL

5.6 Valflerin kontrol edilmesi

Valflerin dogru bir sekilde acilip kapandigindan asagidaki bicimde emin olun:

1.

© diigmesine basarak SIMULATE (SIMULASYON) mendisiine gidin, ardindan
OXIDATION PHASE SIM (OKSIDASYON FAZI SiM) égesini segin.

Asit valfini agmak igin ekranda ACID VALVE (ASIT VALFI) 6gesini segin. Valf
acildiginda bir ses duyulur.

Valflerin konumlari igin bkz. Analiz muhafazasi sayfa 48.
Asagidaki valfler igin 2 adimini tekrar edin:

BASE VALVE (BAZ VALFI)

SAMPLE VALVE (NUMUNE VALFi) 12
INJECTION VALVE (ENJEKSIYON VALFi)
SAMPLE OUT VALVE (NUMUNE CIKIS VALFi) 13
EXHAUST VALVE (EGZOZ VALFI)

CLEANING VALVE (TEMIZLEME VALFi) 4
CALIBRATION VALVE (KALIBRASYON VALFI)
STREAM VALVE (AKIS VALFI)

MANUAL VALVE (MANUEL VALF)

© diigmesine basarak SIMULATE (SIMULASYON) meniisiine gidin, ardindan
LIQUID PHASE SIM (SIVI FAZI SIM) égesini segin.

Asagidaki valfler igin 2 adimini tekrar edin:

NP SAMPLE VALVE (NP NUMUNE VALFI)
SAMPLE LOOP VALVE (NUMUNE DONGU VALFi)
DIVERSION VALVE (SAPMA VALFI)

TP REAGENT VALVE (TP REAKTIF VALFI)

CELL VALVE (HUCRE VALFI)

BOILER VALVE (KAZAN VALFi)

BOILER DRAIN VALVE (KAZAN TAHLIYE VALFi)
DI WATER VALVE (DI SU VALFI)

TN CLEANING VALVE (TN TEMIZLEME VALFI)

" Dahili sistem kilidi nedeniyle 10 darbeden olusan iki set seklinde yapllir.

2 Numune (ARS) valfinin her konuma déndigiinden emin olun. Sinyal PCB'de LED 12, 13 ve 14 aciktir.

13 Valf agikken valf izerindeki LED yanar. Takilmissa numune cikis valfi acildiginda tahliye kontrol valfinin
(MV51) acildigindan emin olun.

4 Pistonun hareketini kontrol edin.
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5.7 Reaktif hacimlerinin ayarlanmasi

1.

OPERATION (CALISMA) > REAGENTS SETUP (REAKTIF AYARI) > INSTALL NEW
REAGENTS (YENI REAKTIF YUKLE) 6gesini segin.

Ekranda gosterilen reaktif seviyelerini gerektigi gibi degistirin.

SPAN CALIBRATION (ARALIK KALIBRASYONU) veya SPAN CHECK (ARALIK
KONTROLU) ayari YES (EVET) olarak ayarlanmigsa [MAINTENANCE (BAKIM) >
COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > NEW REAGENTS PROGRAM (YENI
REAKTIF PROGRAMI) meniisiinden] bir aralik kalibrasyonu baglatiimadan énce
kalibrasyon standardini kurun. Bkz. Kalibrasyon standardi tesisatinin baglanmasi
sayfa 71.

START NEW REAGENT CYCLE (YENi REAKTIF DONGUSUNU BASLAT) 6gesine
gidin ve ardindan v digmesine basin.

Analizdr tm reaktif hatlarini yeni reaktiflerle doldurur ve sifir kalibrasyonu
gerceklestirir.

Ayrica SPAN CALIBRATION (ARALIK KALIBRASYONU) veya SPAN CHECK
(ARALIK KONTROLU) ayari YES (EVET) olarak ayarlanmissa [MAINTENANCE
(BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > NEW REAGENTS PROGRAM
(YENI REAKTIF PROGRAMI) meniisiinden] analizér, sifir kalibrasyondan sonra bir
aralik kalibrasyonu veya aralik kontroll yapar.

CO2 LEVEL (CO2 SEVIYESI) ayari AUTO (OTOMATIK) olarak ayarlanmigsa
analizor, TOK i¢in reaksiyon kontrol seviyelerini ayarlar.

5.8 Deiyonize suyu olgme

Sifir kalibrasyonunun dogru oldugundan emin olmak i¢in deiyonize suyu asagidaki
sekilde bes kez dlgiin:

1.
2,

Deiyonize suyu MANUEL baglanti elemanina baglayin.

Analiz cihazini, calisma araligi 1'de begs reaksiyon uygulayacak sekilde ayarlayin.
Bkz. Anlik numune 6lgimu sayfa 80.

Olgiimlerin sonuglari 0 mgC/L CO,'ye yakinsa sifir kalibrasyonu dogrudur.
Olglimlerin sonuglari 0 mgC/L CO,'ye yakin degilse asagidaki adimlari uygulayin:

a. pH testi yapin. Numune igin deiyonize su kullanin. Bakim ve Sorun Giderme
Kilavuzu'nda bulunan pH testinin yapiimasi bélimuine bakin.

TiK pH degerini élgiin. TIK pH degerinin 2'den az oldugundan emin olun.

BAZ pH degerini 6lgtin. BAZ pH degerinin 12'den fazla oldugundan emin olun.
TOK pH degerini 6l¢gin. TOK pH degerinin 2'den az oldugundan emin olun.
Deiyonize suyu iki kez daha 6lgin. Bkz. adim 2.

Reaktif hacimlerinin ayarlanmasi sayfa 48 boélimindeki adimlari tekrarlayin.

=9 o07T

5.9 Analiz muhafazasi

Sekil 19, analiz muhafazasindaki pompalari ve bilesenleri gosterir. Sekil 20, analiz
muhafazasindaki valfleri gésterir.
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Sekil 19 Analiz muhafazasi—Pompalar ve bilesenler

1 Phosphorus (P) pump [Fosfor (P) pompasi, LP2] 10 CO, analyzer (CO2 analizori)
NF300 circulation pump, P2 (NF300 devridaim pompasi, | 11 Sample pump (Numune pompasi)
P2)
3 Reactor (Reaktor) 12 Oksitlenmis numune yakalama kabi/temizleme kabi
4 Cooler (Sogutucu) 13 Acid pump (Asit pompasi)
5 Ozone generator (Ozon lreteci) 14 Base pump (baz pompasi)
6 Mass flow controller (MFC) [Kitle akigi kontrol cihazi 15 Nitrogen (N) pump, LP1 [Nitrojen (N) pompasi, LP1]
(MFC)]
7 Drain purge flowmeter (Tahliye temizleme akis 0Olgeri) 16 HCI acid pump, LP5 (HCI asit pompasi, LP5)
8 Ozone destructor (Ozon pargalayici) 17 TP reagent pump, LP4 (TP reaktif pompasi, LP4)
9 Oxygen regulator (Oksijen regulatori) 18 Tahliye bolimu
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Sekil 20 Analiz muhafazasi—Valfler

20 i  (®
1 Boiler drain valve, LV9 (Kazan tahliye valfi, LV9) 11 NP sample valve, LV3 (NP numune valfi, LV3)
2 Boiler valve, LV8 (Kazan valfi, LV8) 12 DI water valve, LV2 (DI su valfi, LV2)
3 Sample out valve, MV5 (Numune ¢ikig valfi, MV5) 13 TN cleaning valve, LV1 (TN temizleme valfi, LV1)
4 Acid valve, MV6 (Asit valfi, MV6) 14 Multi-stream valve, MV12-MV13 (Coklu akis valfi,
MV12-MV13)
5 Base valve (optional) [Baz valfi (istege bagh)] 15 Manual/ valve (Span Calibration valve),

MV9 [Manuel/Kalibrasyon valfi (kalibrasyon araligi valfi),
MV9]

Sample (ARS) valve, MV4 [Numune (ARS) valfi, MV4]

16

Zero water valve, MV15 (Sifir Kalibrasyon valfi, MV15)

Injection valve, MV7 (Enjeksiyon valfi, MV7)

17

Cleaning valve (Temizleme valfi)

18

TP reagent valve, LV6 (TP reaktif valfi, LV6)

6
7
8 Non-return valve (check valve) [Tek yonlu valf (¢ek valfi)]
9 Exhaust valve, MV1 (Egzoz valfi, MV 1)

19

Cell valve, LV7 (Hucre valfi, LV7)

10 Sample loop valve, LV4 (Numune dongu valfi, LV4)

20

Diversion valve, LV5 (Saptirma valfi, LV5)
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Bolum 6 Yapilandirma

6.1 Olgiim araligini belirleyin

Olglim araligini ayarlamak igin reaksiyonlar arasindaki sireyi belirleyin.

1.

MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > REACTION
TIME (REAKSIYON SURESI) 6gesini segin.

2. Bir secenek belirleyin.

Secgenek Aciklama

REACTION TIME  Calisma arahigi 1 (varsayilan: 9 dk 45 sn) i¢in toplam reaksiyon suresini

(REAKSIYON (dakika ve saniye) gdsterir. Analizdr, toplam reaksiyon siresini

SURESI) OXIDATION PROGRAM (OKSIDASYON PROGRAMI) meniisiindeki
SYSTEM PROGRAM (SISTEM PROGRAMI) 1 ayarlariyla hesaplar.

INTERVAL Reaksiyonlar arasindaki sureyi ayarlar. Secenekler: O (varsayilan) ila

(ARALIK) 1440 dakika (1 guin).

Not: Analizér numunedeki yiiksek TiK ve/veya TOK seviyesi nedeniyle
reaksiyon stiresini ofomatik olarak artirdiginda, analizér eklenen
reaksiyon sdresini aralik sdresinden ¢ikarir.

Not: Pompa ayarlarindaki numune alici, ileri ve/veya geri hareket
stireleri maksimum stireden fazlaysa analiz cihazi INTERVAL (ARALIK)
ayarini yapar. Analizér, maksimum sireyi OXIDATION PROGRAM
(OKSIDASYON PROGRAMI) meniisiindeki SYSTEM PROGRAM
(SISTEM PROGRAMI) 1 ayarlariyla hesaplar.

TOTAL (TOPLAM) Toplam reaksiyon suresi arti aralik suresini gosterir.

6.2 Numune pompasi zamanlarinin ayarlanmasi

Numune pompalari i¢in ileri ve geri calisma zamanlarini ayarlayin.
Not: ileri veya geri siireleri maksimum stireden fazlaysa analiz6r 6lgiim araligi ayarini yapar.
Maksimum sireler SYSTEM PROGRAM (SISTEM PROGRAMI) 1 ayarlarina baglidir.

1.

Dogru ileri ve geri galisma zamanlarini belirlemek amaciyla her numune akigi igin bir
numune pompasi testi yapin. Numune pompasi testinin yapilmasi sayfa 52
bdlimuane bakin.

MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (iISLETMEYE ALMA) > SAMPLE
PUMP (NUMUNE POMPASI) 6gesini segin.

Varsayilan numune pompa sureleri her akis icin gosterilir (varsayilan: 45 sn ileri,
60 sn geri).

Numune pompasi testinden FORWARD (ILERI) galigma zamanini girin.

Numune pompasi testinden REVERSE (GERI) calisma zamanlarini girin. REVERSE
(GERI) galisma icin énerilen zaman yaklasik olarak FORWARD (iLERI) ¢alisma
zamani arti 15 saniyedir.

Not: Manuel akis icin REVERSE (GERI) ¢alisma stiresi, yalnizca istege bagl bir maniiel

baypas valfi takiliysa ayarlanabilir. Manuel baypas valfi, énceki numuneyi (veya kalibrasyon
standardini) tahliye hattindan génderir.

Not: Geri galisma zamani 0O (varsayilan) olarak ayarlanmadiginda, kendi kendini temizleme
6zelligi acik olarak ayarlanir ve analizér atiklari numune akigina giden numune giris hortumu
araciligiyla analiz cihazindan ¢ikarak numune giris hortumunu temizler. Geri galisma zamani
0 oldugunda, kendi kendini temizleme &zelligi kapali olarak ayarlanir ve analizér atigi
analizérden tahliye hatti araciligiyla ¢ikar.

SAMPLER (NUMUNE ALICI) zamanlari goérinuyorsa ve varsayilan siire numune
bélmesinin yeni numuneyle dolmasi i¢in yeterliyse varsayilan ayari (100 saniye)
degistirmeyin.
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SAMPLER (NUMUNE ALICI) zaman ayari degistirilirse numune alicinin PLC'de
(programlanabilir mantik denetleyicisi) yapilandiriimis suresini degistirin. Talimatlar
icin numune alici kullanim kilavuzuna bakin.

Not: SAMPLER (NUMUNE ALICI) zamanlari yalnizca SAMPLER (NUMUNE ALICI), YES

(EVET) mentsiinde STREAM PROGRAM (AKIS PROGRAMI) olarak ayarlandiginda gésterilir.
Bkz. Akis sekansi ve calisma aralidinin ayarlanmasi sayfa 52.

6.2.1 Numune pompasi testinin yapiimasi

Her numune akigi igcin numune pompasinin dogru ileri ve geri hareket surelerini
belirlemek Uzere bir numune pompasi testi yapin.

1. MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > PROCESS TEST
(ISLEM TESTI) > SAMPLE PUMP TEST (NUMUNE POMPASI TESTI) 6gesini segin.

2. Bir secenek belirleyin.

Segenek Aciklama

VALVE (VALF) Test igin kullanilan NUMUNE veya MANUEL baglanti elemanini ayarlar.
Ornegin, NUMUNE 1 baglanti elemanini segmek igin STREAM VALVE
(AKIS VALFI) 1'i segin.

PUMP FORWARD Numune pompasini ileri ydnde galistirir.

TEST (POM_PA Not: Numune hatlarini bosaltmak i¢in nce PUMP REVERSE TEST
ILERI TESTI) (POMPA GERI TESTI) égesini segin, ardindan PUMP FORWARD
TEST (POMPA ILERI TESTI) égesini segin.

1. Numune, numune (ARS) valfinden gectiginde ve numune analiz
cihazinin yan tarafindaki tahliye hortumuna damladiginda
zamanlayiclyi durdurmak igin €2 diigmesine basin.

2. Ekranda gérunen zamani kaydedin. Zaman, segilen akis i¢in dogru
ileri stredir.

PUMP REVERSE Numune pompasini ters yénde ¢alistirir.
TEST (POMPA
GERI TESTI)

—

Numune hatlari ve oksitlenmis numune yakalama kabi/temizleme

haznesi bosaldijinda zamanlayiciy! durdurmak igin €2 diigmesine
basin.

2. Ekranda gorunen zamani kaydedin. Zaman, numune pompasi i¢in
dogdru geri suredir.

SAMPLE PUMP Her bir numune akisinin ileri ve geri hareket slrelerini ayarlamak igin
(NUMUNE MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) >
POMPASI) SAMPLE PUMP (NUMUNE POMPASI) menistune gider.

6.3 Akis sekansi ve galisma araliginin ayarlanmasi

Numune akis sekansini, her bir akistaki yapilacak reaksiyon sayisini ve her bir numune
akisinin galisma araligini ayarlayin.

1. MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > STREAM
PROGRAM (AKIS PROGRAMI) 6gesini segin.

2. Bir segenek belirleyin.

Secgenek Aciklama

SAMPLER (NUMUNE Numune alici analizérle birlikte kullanihyorsa YES (EVET) olarak

ALICI) ayarlayin (varsayilan: NO (HAYIR)). SAMPLER (NUMUNE
ALICI)YES (EVET) (varsayilan) olarak ayarlandiginda SAMPLE
PUMP (NUMUNE POMPASI) ekraninda numune alma saati
gosterilir.
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Segenek Aciklama

CONTROL (KONTROL) Akis sekansini ve ¢alisma araliklarini analizérle kontrol etmek igin
BIOTECTOR' (varsayilan) ayarlayin.
Akis sekansini ve galisma araliklarini harici bir cihazla (6r.
Modbus master) kontrol etmek icin EXTERNAL (HARICI)
segenegini ayarlayin.

START-UP RANGE Not: START-UP RANGE (BASLANGIC ARALIGI) ayari,

(BASLANGIC ARALIGI) CONTROL (KONTROL)BIOTECTOR olarak ve akisg igin ilk
galisma araligi ayari AUTO (OTOMATIK) olarak ayarlandiginda
kullanilabilir.

Analizor basladiginda ilk reaksiyon icin kullanilan calisma araligini
ayarlar (varsayilan: 3).

RANGE LOCKED Not: RANGE LOCKED (ARALIK KILITLJ) ayari, akis sekansi igin
(ARALIK KILITLI) bir veya daha fazla RANGE (ARALIK) ayart AUTO (OTOMATIK)
olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

Calisma araligini otomatik olarak degisecek (NO (HAYIR),
varsayilan) veya START-UP RANGE (BASLANGIC ARALIGI)
ayarinda kalacak (YES (EVET)) sekilde ayarlar.

PROGRAMMED Kurulu ve yapilandiriimis akiglarin sayisini gosterir.
STREAMS

(PROGRAMLANMIS

AKISLAR)

STREAM (AKIS) x, x Not: CONTROL (KONTROL) EXTERNAL (HARICI) olarak
RANGE (ARALIK) x ayarlanirsa akis sirasini ve ¢alisma araliklarini harici bir cihaz

(6rn. Modbus master) kontrol eder.

Her akis icin reaksiyon sayisini ve ¢calisma araligini ayarlar.
STREAM (AKIS) —ilk ayar akig valfi numarasidir. ikinci ayar,
analizor bir sonraki numune akisinda reaksiyon uygulamadan
once numune akisinda uygulanan reaksiyon sayisidir. STREAM
(AKIQ) "- , -" olarak ayarlandijinda ve RANGE (ARALIK) "-" olarak
ayarlandiginda akis 6lglimez.

Not: Analizér, TP ANALYSIS PERIOD (TP ANALIZ SURESI) >
SYSTEM PROGRAM (SISTEM PROGRAMI) meniisiinde bulunan

LIQUID PHASE PROGRAM (SIVI FAZI PROGRAMI) segenegine
dayanarak uygulanan reaksiyon sayisini degistirebilir.

RANGE (ARALIK) : Her bir numune akisi igin calisma arahgini
ayarlar. Segenekler: 1, 2, 3 (varsayilan) veya AUTO (OTOMATIK).
Calisma araliklarini gérmek icin OPERATION (CALISMA) >
SYSTEM RANGE DATA (SISTEM ARALIGI VERILERI) égelerini
segin.

Not: AUTO (OTOMATIK) aralik segenedi, birden fazla akis
bulunan analiz cihazlarinda devre disi birakilir.

6.4 KOI VE BOI ayarlarinin yapilandiriimasi

Analizérii Reaksiyon Verileri ekraninda KOI ve/veya BOI bilgilerini gdsterecek sekilde
gerektigi gibi ayarlayin. KOIi ve/veya BOI sonuglarini hesaplamak igin kullanilan degerleri
belirleyin.

1. MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > COD
(KOi)/BOD PROGRAM (BOi PROGRAMI) 8gesini secin.

2. COD PROGRAM (KOi PROGRAMI) veya BOD PROGRAM (BOi PROGRAMI)
6gesini segin.
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3. Bir segenek belirleyin.

Secgenek
DISPLAY (EKRAN)

STREAM (AKIS) 1-6

TOC FACTOR (TOK
FAKTORO)

TN FACTOR (TN
FACTOR)

NO3 ESTIMATE
(NO3 TAHMINI)

TP FACTOR (TP
FAKTORO)

Aciklama

Analizérii Reaksiyon Verileri ekraninda KOI ve/veya BOI bilgilerini
gbsterecek ve yapilandiriimissa 4 - 20 mA gikisinda KOI ve/veya
BOI (mgOIL) sonuglarini gdsterecek sekilde ayarlar (varsayilan:

—).

ilk ayar genel faktérdir (varsayilan: 1000). Agsagidaki denkleme
bakin. Ikinci ayar ofset faktériidiir (varsayilan: 0.000). Her akis icin
akis faktorleri 1030. TOK - KOl veya BOI lligkisi Yéntemi bilgi
sayfasinda yer alan prosedurlerden gelir. AKIS 1 faktorleri, manuel
numuneler ve kalibrasyon standartlari igin kullanilir.

KOI (ve/veya BOI) = Genel faktor x { (TOC FACTOR (TOK
FAKTORU) x TOK) + [TN FACTOR (TN FACTOR) x (TN —

NO3 ESTIMATE (NO3 TAHMINI))] + (TP FACTOR (TP FAKTORU)
x TP) } + Ofset faktori

TOC FACTOR (TOK FAKTORU) belirlenir (varsayilan: 1000).
Not: TK analiz modunda, TC FACTOR (TK FAKTORU) ekranda
gésterilir ve denklemde TOC FACTOR (TOK FAKTORU)'ne
alternatif olarak kullanilir.

TN FACTOR (TN FACTOR)'nu belirler (varsayilan: 1000).

NO3 ESTIMATE (NO3 TAHMINiyni belirler. NO3 ESTIMATE
(NO3 TAHMINI) ayari TN sonucundan fazlaysa TN sonucu
hesaplamaya dahil edilmez (varsayilan: 0,0 mgN/L).

TP FACTOR (TP FAKTORU) belirlenir (varsayilan: 1000).

6.5 Yeni reaktif yukleme ayarlarinin yapilandiriimasi

OPERATION (CALISMA) > REAGENTS SETUP (REAKTIF AYARI) > INSTALL NEW
REAGENTS (YENI REAKTIF YUKLE) fonksiyonu igin analiz cihazi segeneklerini

yapilandirin.

1. MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > NEW
REAGENTS PROGRAM (YENI REAKTIF PROGRAMI) 6desini segin.

2. Bir segenek belirleyin.

Secgenek

SPAN CALIBRATION
(ARALIK
KALIBRASYONU)

Aciklama

Analiz cihazini, INSTALL NEW REAGENTS (YENI REAKTIF
YUKLE) déngiisii sirasinda aralik kalibrasyonu yapacak sekilde
ayarlar (varsayilan: NO (HAYIR)). Aralik kalibrasyonu islevi igin
bkz. Aralik kalibrasyonu veya aralik kontroltiniin baglatiimasi
sayfa 69.

YES (EVET) olarak ayarlanirsa aralik kalibrasyonu baslatiimadan
Once kalibrasyon standardini yiklediginizden emin olun.
Kalibrasyon standardi tesisatinin baglanmasi sayfa 71 bdlimine
bakin.
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Secgenek

SPAN CHECK
(ARALIK KONTROLUO)

AUTOMATIC RE-
START (OTOMATIK

Aciklama

Not: SPAN CALIBRATION (ARALIK KALIBRASYONU) ve SPAN
CHECK (ARALIK KONTROLU) segeneklerini YES (EVET) olarak
ayarlamak mimkdn dedgildir.

Analiz cihazini, INSTALL NEW REAGENTS (YENI REAKTIF
YUKLE) déngiisii sirasinda aralik kontrolii yapacak sekilde ayarlar
(varsayilan: NO (HAYIR)). Aralik kontrolu islevi igin bkz. Aralik
kalibrasyonu veya aralik kontrollinun baglatiimasi sayfa 69.

YES (EVET) olarak ayarlanirsa aralik kontroll baslatiimadan énce
kalibrasyon standardini yiklediginizden emin olun. Kalibrasyon
standardi tesisatinin baglanmasi sayfa 71 bélimune bakin.

Analiz cihazini, INSTALL NEW REAGENTS (YENI REAKTIF
YUKLE) déngiisii tamamlandiginda calismaya geri dénecek sekilde

YENIDEN BASLATMA) ayarlar (varsayilan: YES (EVET)).

6.6 Reaktif izlemenin ayarlanmasi

Dusuk reaktif ve sifir reaktif icin alarm ayarlarini yapilandirin. Reaktif hacimlerini

ayarlayin.

1. MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > REAGENTS
MONITOR (REAKTIF MONITORU) 6gesini segin.

2. Bir secenek belirleyin.

Secgenek

REAGENTS MONITOR
(REAKTIF MONITORO)

LOW REAGENTS (DUSUK

REAKTIFLER)

LOW REAGENTS AT

(DUSUK REAKTIF GUNU)

NO REAGENTS (REAKTIF

YOK)

ACID VOLUME (ASIT
HACMI)

BASE VOLUME (BAZ
HACMI)

TN CLEANING VOLUME (TN

TEMIZLEME HACMI)

DI WATER VOLUME (DI SU

HACMI)

Aciklama

Reaktif Durumu ekranini ekranda gosterilecek sekilde ayarlar
(varsayilan: YES (EVET)).

Duislk reaktif alarmini bir bildirim veya uyari olarak ayarlar.
Secenekler: NOTE (NOT) (varsayilan) veya WARNING
(UYARI)

85_LOW REAGENTS (DUSUK REAKTIFLER) alarminin
olusmasi gerektiginde reaktif kaplarinin bosalmasindan
onceki guin sayisini ayarlar (varsayilan: ).

Not: Analizér, reaktif kaplarinin bosalmasindan énceki giin
sayisini hesaplar.

Reaktif yok alarmini bildirim, uyari veya ariza olarak ayarlar.

NOTE (NOT) —Yapilandiriimigsa reaktif yok alarmi
olustugunda bildirimler igin bir réle agik olarak ayarlanir.
WARNING (UYARI) (varsayilan): Yapilandiriimigsa uyari
olaylari igin bir réle agik olarak ayarlanir ve 20_NO
REAGENTS (REAKTIF YOK) uyarisi olusur. FAULT (ARIZA)
—Ariza rolesi agik olarak ayarlanmigtir, 6lgiimler durur ve
20_NO REAGENTS (REAKTIF YOK) arizasi olusur.

Reaktif kabindaki asit reaktifinin hacmini (litre) ayarlar.
Reaktif kabindaki baz reaktifinin hacmini (litre) ayarlar.
Reaktif kabindaki TN temizleme ¢ozeltisinin hacmini (litre)

ayarlar.

Reaktif kabindaki TN DI suyunun hacmini (litre) ayarlar.
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Segenek Aciklama

TP REAGENT VOLUME (TP Reaktif kabindaki TP reaktifinin hacmini (litre) ayarlar.
REAKTIF HACMi)

HCI ACID VOLUME (HCI Reaktif kabindaki HCI asidinin hacmini (litre) ayarlar.
ASIT HACMI)

6.7 Analog cikiglarin yapilandiriimasi

Her 4—20 mA ¢ikisinda neyin gdsterilecegini, her 4—20 mA ¢ikisinin tam 6lgek araligini ve
her 4-20 mA ¢ikisi degisiminin ne zaman gergeklesecegdini ayarlayin. 4—20 mA ¢ikislar
icin ariza seviyesini ayarlayin.

Analog cikislar yapilandirildiktan sonra harici cihaz tarafindan dogru sinyaller
alindigindan emin olmak igin 4 - 20 mA c¢ikis testi yapin. Bakim ve Sorun Giderme
kilavuzundaki talimatlara bakin.

1.

MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (iISLETMEYE ALMA) > 4-20mA
PROGRAM (4-20 mA PROGRAMI) 6gesini segin.

OUTPUT MODE (CIKIS MODU) 6gesini segin.
Bir segenek belirleyin.

DIRECT (DUZ) (varsayilan) — Ayarlari yapilandirmak igin bkz. Tablo 14. Her
kanali (4 - 20 mA cikig) belirli bir akisi (STREAM (AKIS) 1) ve sonug tiruni
(6rnegin TOK) gosterecek sekilde yapilandirin.

STREAM MUX (AKIS MUX) — Ayarlari yapilandirmak i¢in bkz. Tablo 15.
CHANNEL (KANAL) 1 ayari degistirilemez. Kanal 2 - 6'y1 (4 - 20 mA Cikislar 2 -
6), her biri bir sonug tiriini (6r. TOK) gosterecek sekilde yapilandirin. 4-20 mA
cikislar en fazla 35 sonug gosterebilir. Daha fazla bilgi icin Gelismis Yapilandirma
Kilavuzu'ndaki 4 - 20 mA ¢ikis modiari bélimUne bakin.

FULL MUX (TAM MUX) — Ayarlari yapilandirmak icin bkz. Tablo 16. CHANNEL
(KANAL) 1-4 ayarlari degistirilemez. Bagka kanal kullaniimaz. 4-20 mA cikislar
en fazla 35 sonug gosterebilir. Daha fazla bilgi icin Gelismis Yapilandirma
Kilavuzu'ndaki 4-20 mA ¢ikis modiari bélimUne bakin.
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Tablo 14 Dogrudan mod ayarlari

Secenek

Aciklama

CHANNEL (KANAL) 1 -
6

4 - 20 mA Cikiglarda 1 - 6 (Kanal 1 - 6) neyin gosterilecegini, her 4 - 20 mA ¢ikisinin tam dlgek
arahgini ve her 4 - 20 mA ¢ikigl degisiminin ne zaman gercgeklesecegini belirler.

ilk ayar—4—-20 mA cgikisinin neyi gosterdigini ayarlar.

«  STREAM (AKIS) # (varsayllan)—Secilen numune akigini (6rn. AKIS 1) gosterir.

«  MANUAL (MANUEL) #—Secilen manuel alinan numuneyi (6rn. MANUEL 1) gosterir.
+  CAL (KALIBRASYON) —Sifir ve aralik kalibrasyonu sonuglarini gésterir.

+  CAL ZERO (SIFIR KALIBRASYONU) —Sifir kalibrasyonu sonuglarini gosterir.

+  CAL SPAN (ARALIK KALIBRASYONU) —Aralik kalibrasyonu sonuglarini gésterir.

ikinci ayar—Sonug tipini belirler. Segenekler: TOK, TiK, TK, VOC, KOI, BOI, TP veya TN. TiK +
TOK analiz modunda TK, TiK ve TOK toplamidir.

Ugiincii ayar: Cikisin 20 mA olarak gésterdigi sonucu ayarlar (6r. 1000 mgC/L). Cikis, 0 mgC/L igin
4 mA gosterir.

Dordiinct ayar—Cikislarin degisim zamanini belirler.

* INST (KUR) —Cikis her bir reaksiyonun sonunda degisir.

+  AVRG (ORT) —Cikis (son 24 saatin ortalama sonucu), SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM
YAPILANDIRMASI) > SEQUENCE PROGRAM (SEKANS PROGRAMI) > AVERAGE
PROGRAM (ORTALAMA PROGRAM) iginde secilen AVERAGE UPDATE (ORTALAMA
GUNCELLEME) siresinde degisir.

Not: Kalibrasyon sonuglarini gésteren 4-20 mA cikiglari, sistem MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM
CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI) > SEQUENCE PROGRAM (SEKANS PROGRAMI) > ZERO
PROGRAM (SIFIR PROGRAMI) veya SPAN PROGRAM (ARALIK PROGRAMI) égesinde ayarlanan
kalibrasyon reaksiyon sayisini tamamladiginda degigir.

SIGNAL FAULT
(SINYAL ARIZASI)

Bir ariza olustugunda, tiim 4-20 mA gikiglarini FAULT LEVEL (ARIZA SEVIYESI) ayarina gegecek
sekilde ayarlar.

YES (EVET) (varsayilan): Bir ariza olustugunda tim 4 - 20 mA ¢ikislari FAULT LEVEL (ARIZA
SEVIYESI) ayarina geger.

NO (HAYIR)—Bir ariza olustugunda, 4—20 mA c¢ikislari sonuglari gostermeye devam eder.

FAULT LEVEL (ARIZA
SEVIYESI)

Ariza seviyesini belirler (varsayilan: 1,0 mA).

SIGNAL UPDATE
(SINYAL
GUNCELLEME)

Analizér yeni bir 4 - 20 mA sinyali géndermeden énce ¢ikiglart UPDATE LEVEL (GUNCELLEME
SEVIYESI) ayarina gegecek sekilde ayarlar.

YES (EVET) : Analizor yeni bir 4 - 20 mA sinyali géndermeden 6nce ¢ikislar UPDATE LEVEL
(GUNCELLEME SEVIYESI) ayarina geger. NO (HAYIR) (varsayilan): Analizér yeni bir 4 -20 mA
sinyali géndermeden énce ¢ikislar UPDATE LEVEL (GUNCELLEME SEVIYESI) ayarina gegmez.

UPDATE LEVEL
(GUNCELLEME
SEVIYESI)

Not: UPDATE LEVEL (GUNCELLEME SEVIYESI) ayari yalnizca SIGNAL UPDATE (SINYAL
GUNCELLEME)YES (EVET) olarak ayarlandiginda gésterilir.

Guncelleme seviyesini ayarlar (varsayilan: 3,0 mA).

Not: FAULT LEVEL (ARIZA SEVIYESI) ve UPDATE LEVEL (GUNCELLEME SEVIYESI) ayni 4 - 20 mA
sinyaline ayarlanirsa analizér, FAULT LEVEL (ARIZA SEVIYESI) ayarini birincil ayar olarak kullanir. Analizér
UPDATE LEVEL (GUNCELLEME SEVIYESI) segenedini 3 mA veya 0,0 mA olarak ayariar.

UPDATE PULSE
(DARBE
GUNCELLEME)

Not: UPDATE PULSE (DARBE GUNCELLEME) ayari yalnizca SIGNAL UPDATE (SINYAL
GUNCELLEME)YES (EVET) olarak ayarlandiginda gdsterilir.

UPDATE LEVEL (GUNCELLEME SEVIYESI) sinyalinin siiresini ayarlar (varsayilan: 5 saniye).

OUTPUT <4 mA (CIKIS
<4 mA)

Cikis degeri 4 mA'dan dustlikse cikista gOsterilen sonuca uygulanan yiizdeyi ayarlar; bu, negatif bir
sonugctur (varsayilan: %0).

Ornegin, OUTPUT (GIKIS) ayari %100 ise analizér negatif sonucun %100'ni 4—20 mA sinyali
olarak génderir. OUTPUT (CIKIS) ayari %50 ise analizor negatif sonucun %50'sini 4-20 mA sinyali
olarak génderir. OUTPUT (CIKIS) ayari %0 oldugunda, analizér negatif bir sonu¢ géndermez.
Analizor, 4 mA (0 mgC/L) olarak negatif bir sonug gosteriyor.
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Tablo 15 Akis miiltipleks modu ayarlari

Segenek

Aciklama

CHANNEL (KANAL)
1-6

4-20 mA cikislarda gésterilen sonug tiiriinii ayarlar (Kanal 1-6). Segenekler: TK, VOC, KOI, BOI, TIK,
TOK, TP veya TN. Kanal 1 ayari degistirilemez.

Not: CHANNEL (KANAL) numarasi ve OUTPUT (CIKIS) numarasi ayarlar 2 - 6 arasindaki kanallarin neyi
gésterdigini belirler. Daha fazla bilgi icin OUTPUT (CIKIS) segcenedi agiklamasina bakin.

OUTPUT PERIOD
(CIKIS SURESI)

4-20 mA gikislarda tam bir reaksiyon sonucu dizisinin (sonug sekansi) gosterilecegi zamani ve bir
sonraki sonu¢ sekansi baglamadan 6nceki bosta kalma siresini (varsayilan: 600 sn) belirler.
Bosta kalma stiresi boyunca yeni bir sonug ¢ikarsa sonug sekansi baglar. Bosta kalma suresi
tamamlanmaz.

Bir sonug sekansi tamamlanmadan 6nce yeni bir sonug gikarsa analizér yeni sonucu gosterir ve
ardindan sonug sekansina devam eder.

Sonug sekansinin tamamlanmasi icin OUTPUT PERIOD (CIKIS SURESI) yeterli oldugundan emin
olun. Minimum OUTPUT PERIOD (GIKIS SURESI) hesaplamak igin agagidaki formiilleri kullanin:

+  Akis miiltipleks modu—OUTPUT PERIOD (CIKIS SURESI) = [2 x (SIGNAL HOLD TIME
(SINYAL BEKLETME SURESI)) + 1 saniye] x [akis sayisi]

+  Tam miiltipleks modu—OUTPUT PERIOD (CIKIS SURESI) = {[2 x (SIGNAL HOLD TIME
(SINYAL BEKLETME SURESI)) + 1 saniye] x (sonug tiirli sayis1)]} x [akis sayisi]

SIGNAL HOLD TIME
(SINYAL BEKLETME
SURESI)

Kanal 1, 4 mA'ya (degisiklik seviyesi) veya bir sonraki akis tanimlama seviyesine gitmeden 6nce,
Kanal 1'in bir sinyali beklettidi streyi (6rn. 6 mA = STREAM (AKIS) 2) belirler. Varsayilan: 10 sn

SIGNAL HOLD TIME (SINYAL BEKLETME SURESI) ayari 10 saniye oldugunda 2 - 6 arasindaki
kanallar sinyallerini 20 saniye boyunca bekletir (2 x SIGNAL HOLD TIME (SINYAL BEKLETME
SURESI)).

SIGNAL FAULT
(SINYAL ARIZASI)

Tablo 14 iginde bulunan SIGNAL FAULT (SINYAL ARIZASI) bélimiine bakin.

FAULT LEVEL
(ARIZA SEVIYESI)

Tablo 14 iginde bulunan FAULT LEVEL (ARIZA SEVIYESI) béliimiine bakin.

OUTPUT < 4 mA
(CIKIS < 4 mA)

Tablo 14 icinde bulunan OUTPUT < 4 mA (CIKIS < 4 mA) bélimine bakin.

OUTPUT (CIKIS)
1-35

4 - 20 mA c¢ikislarda (Kanal 2 - 6) ne gortintilenecegini, her 4 - 20 mA gikisinin tam 6lgek degerini ve
her 4 - 20 mA ¢ikisi deg@isiminin ne zaman gergeklesecegini belirler.

OUTPUT (CIKISQ) ayarindaki sonug tipi (6r. TOK), sonucun gosterildigi kanali (Kanal 2 - 6) tanimlar.
Ornegin, CHANNEL (KANAL) 3 TOK olarak ayarlanmigssa ve OUTPUT (CIKIS) 1 ayarinda TOK sonug
tipi varsa OUTPUT (CIKIS) 1 ayarinda tanimlanan sonug Kanal 3'te gdsterilir. OUTPUT (CIKIS) 1;
STREAM (AKIS) 1, TOK, 1000 mgC/L ve INST (KUR) olarak ayarlanirsa Kanal 1 sinyali STREAM
(AKIS) 1'i tanimladiginda Kanal 3; 1000 mgC/L'nin 20 mA olarak gosterildigi TOK sonucunu gdsterir.

Her bir CHANNEL (KANAL) ayarina yonelik dort ayarin agiklamasi igin Tablo 14'de gosterilen
OUTPUT (CIKIS) bolimiine bakin.

Tablo 16 Tam miiltipleks modu ayarlari

Secgenek

Aciklama

CHANNEL (KANAL) 14

CHANNEL (KANAL) 1-4 ayarlari degistiriliemez.
Not: OUTPUT (CIKIS) numarasi ayarlari, 3 ve 4 numarali kanallarin neyi gésterdigini belirler.

SURESI)

OUTPUT PERIOD (CIKIS

Tablo 15 iginde bulunan OUTPUT PERIOD (CIKIS SURESI) bélimiine bakin.

SIGNAL HOLD TIME
(SINYAL BEKLETME
SURESI)

Kanal 1 ve 2'nin, kanallar 4 mA'ya (seviyeyi degisikligi veya tanimli olmayan seviye) ya da bir
sonraki akis tanimlama seviyesine veya sonug tlirli seviyesine gitmeden dnce sinyalleri ne kadar
sure bekletecegini belirler. Varsayilan: 10 sn

SIGNAL HOLD TIME (SINYAL BEKLETME SURESI) ayari 10 saniye oldugunda, Kanal 3 sinyali
20 saniye boyunca bekletir (2 x SIGNAL HOLD TIME (SINYAL BEKLETME SURESI)).
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Tablo 16 Tam miiltipleks modu ayarlari (devami)

Secenek

Aciklama

SIGNAL FAULT (SINYAL
ARIZASI)

Tablo 14 iginde bulunan SIGNAL FAULT (SINYAL ARIZASI) bélimiine bakin.

FAULT LEVEL (ARIZA
SEVIYESI)

Tablo 14 icinde bulunan FAULT LEVEL (ARIZA SEVIYESI) bélimiine bakin.

OUTPUT < 4 mA (CIKIS <
4 mA)

Tablo 14 iginde bulunan OUTPUT < 4 mA (CIKIS < 4 mA) bdlimune bakin.

OUTPUT (CIKIS) 1-35

4-20 mA Cikislarda (Kanal 3 ve 4) neyin gdsterilecegini, her 4—20 mA ¢ikisinin tam dlgek
degderini ve her 4-20 mA ¢ikisi deg@isiminin ne zaman gerceklesecegini belirler.

OUTPUT (CIKIS) ayarindaki sonug tipi (6rn. TOK), sonucun gdsterildigi kanali tanimlar. Ornegin,
CHANNEL (KANAL) 3 TOK olarak ayarlanmigsa ve OUTPUT (CIKIS) 1 ayarinda TOK sonug tipi
varsa OUTPUT (CIKIQ) 1 ayarinda tanimlanan sonug Kanal 3'te gosterilir. OUTPUT (CIKIS) 1;
STREAM (AKIS) 1, TOK, 1000 mgC/L ve INST olarak ayarlanirsa Kanal 1 sinyali STREAM
(AKIS) 1'i tanimladiginda Kanal 3; 1000 mgC/L'nin 20 mA olarak goésterildigi TOK sonucunu
gOsterir.

Her bir CHANNEL (KANAL) ayarina yonelik dort ayarin agiklamasi icin Tablo 14'de gdsterilen
OUTPUT (CIKIS) bolimiine bakin.

6.8 Rolelerin yapilandiriimasi

Role bosta kalma kosullarini ve rdleleri agik konuma getiren kosullari yapilandirin. Roleler

yapilandirildiktan sonra rélelerin dogru galistigindan emin olmak igin bir réle testi yapin.

Bakim ve Sorun Giderme kilavuzundaki talimatlara bakin.

MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM
YAPILANDIRMASI) > OUTPUT DEVICES (CIKIS CIHAZLARI) 6gesini segin.

2. Bir secenek belirleyin.

Segenek Aciklama

RELAY (Role) 18-20 RELAY (Role) 18 ve RELAY (Rdle) 19'u acik konuma getiren
kosullari ayarlar. Bkz. Tablo 17.
Not: Réle 20 yapilandirilamaz. Réle 20 ariza rolesidir.

POWERED ALL TIME RELAY (Roéle) 18 veya 19 STREAM (AKIS) olarak ayarlandiginda,

(HER ZAMAN ACIK) roleyi surekli agik konuma getirir (YES (EVET)) veya numune
pompasinin ileri veya geri yénde ¢alismasi gibi yalnizca
gerektiginde agik konuma getirir (NO (HAYIR), varsayilan).

VALVE ACTIVATION  Coklu akis valfinin bir sonraki numune akisina ne zaman gegecegini

(VALF ayarlar. SPF (numune pompasi ileri, varsayilan): Numune pompasi

ETKINLESTIRME) bir sonraki akigtan numune almak igin ileri dogru hareket etmeye
basladiginda valfi bir sonraki akiga ayarlar. SPR (numune pompasi
geri)—Numune pompasinin tersine ¢alismasi tamamlandiginda
veya gug kesildikten sonra analizore ilk kez gii¢ verildiginde valfi bir
sonraki akisa ayarlar.
Not: SAMPLER (NUMUNE ALICI)YES (EVET) olarak STREAM
PROGRAM (AKIS PROGRAMI) ekranindan ayarlanirsa VALVE
ACTIVATION (VALF ETKINLESTIRME)SPF/SAMPLER
(SPF/ORNEKLEYICI) olarak ayarlanir.

OUTPUT (CIKIS) 1-8 1-8 arasindaki Cikiglari agik olarak ayarlayan kosullari belirler.
1-8 arasindaki Cikiglar yapilandirmak icin bkz. Tablo 17.
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Tablo 17 RELAY (Réle) ayarlari

Ayar

Aciklama

Ayar

Aciklama

Ayar yok

CAL (KALIBRASYON)

Kalibrasyon valfi agildiginda réle agik
olarak ayarlanir.

STREAM (AKIS)
1-6

Bir akis valfi agildiginda réle
acik olarak ayarlanir.

ALARM

Segilen bir alarm durumu olustugunda réle
acik olarak ayarlanir. Alarm kosullar
RELAY PROGRAM (ROLE PROGRAMI)
ekraninda ayarlanir. Asagidaki 3 no'lu
adima bakin.

STM ALARM
(STM ALARMI)
1-6

Bir akis alarmi olustugunda réle
acik olarak ayarlanir.

SYNC (SENK)

Roéle bir senkronizasyon rélesine
ayarlanmistir. Analiz cihazini harici kontrol
cihazlariyla senkronize etmek icin bir
senkronizasyon rolesi kullanilir.

kaydedildiginde role agik olarak
ayarlanir.

(NUMUNE ALICI
DOLUMU)

MANUAL Manuel bir valf acildiginda réle | MAN MODE TRIG (MAN | Manuel reaksiyonlar (anlik numune

(MANUEL) 1-6 aclk olarak ayarlanir. MODU TRIG) olcuimleri) klavyeden veya Manual-AT Line
(Manuel-AT Hat) segeneginden
baslatildijinda rdle agik olarak ayarlanir.
Not: Manual-AT Line (Manuel-AT Hat) secenegi
yalnizca yesil diigmesi bulunan kiigtik bir
kutudur. Manual-AT Line (Manuel-AT Hat)
kablosu analiz cihazina baglanir.

FAULT (ARIZA) Bir sistem arizasi meydana 4-20mA CHNG Rdle 4-20 mA degisim bayrak rélesine
geldiginde réle acik olarak (4-20 mA DEGISIKLIK) | ayarlanir. Herhangi bir numune akisindaki
ayarlanir (normal bigcimde ener;ji yeni bir sonug, analog ¢ikis degerinin
verilmisg réle). degismesine neden oldugunda role

10 saniye slreyle acgik olarak ayarlanir.

WARNING Bir uyari olustugunda role acik | 4-20mA CHNG Rdle, belirli bir numune akigi (1-6) icin

(UYARI) olarak ayarlanir (normal (4-20 mA DEGISIKLIK) |4-20 mA degisim bayrak rolesine
bicimde enerji verilmis réle). 1-6 ayarlanir. Numune akisindaki yeni bir

sonug, analog ¢ikis degerinin degismesine
neden oldugunda réle 10 saniye sireyle
acik olarak ayarlanir.

FAULT OR WARN | Bir ariza veya uyari 4-20mA READ (4-20 mA | 4-20 mA cikislar akis miltipleks veya tam

(ARIZA VEYA olustugunda réle agik olarak OKUMA) muiltipleks moduna ayarlandiginda ve

UYARI) ayarlanir (normal bigimde enerji 4-20 mA ¢ikiglarda gegerli/sabit degerler
verilmis réle). oldugunda réle agik olarak ayarlanir.

NOTE (NOT) Ariza arsivine bir bildirim SAMPLER FILL Numune alici dolum siiresinin

baslangicindan numune enjeksiyonunun
tamamlanmasina kadar role agik olarak
ayarlanir. R6le numune aliciyi kontrol
eder.

STOP (DURDUR)

Analiz cihazi durduruldugunda
réle acik olarak ayarlanir.

Not: Uzaktan bekleme modu, réleyi
acik konumuna getirmez.

SAMPLER EMPTY
(NUMUNE ALICI BOS)

Numune pompasi geri hareket islemi
tamamlandiktan sonra réle 5 saniye
boyunca agik konuma ayarlanir. Réle
numune aliciyi kontrol eder.

MAINT SIGNAL
(BAKIM SINYALI)

Bakim anahtari (Giris 22) agik
konuma getirildiginde role acik
olarak ayarlanir.

SAMPLE STATUS
(NUMUNE DURUMU)

Numune yoksa veya numune kalitesi
%75'ten dislikse (varsayilan) réle agik
olarak ayarlanir. Ornegin, akis/manuel
anlik numune hatlarinda ¢ok fazla hava
kabarcigi oldugunda.

CAL SIGNAL
(KAL SINYALI)

Sifir veya aralik kalibrasyonu ya
da sifir veya aralik kontrol(
basladiginda rdle agik olarak
ayarlanir.

SAMPLE FAULT
1 (NUMUNE ARIZASI 1)

Harici SAMPLE FAULT 1 (NUMUNE
ARIZASI 1) giris sinyali etkinlestirildiginde
réle acik olarak ayarlanir.
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Tablo 17 RELAY (Réle) ayarlari (devami)

Ayar Aciklama Ayar Aciklama
REMOTE Uzak bekleme anahtari (dijital | SAMPLER ERROR BioTector numune alici hatasi olustugunda
STANDBY giris) agik konuma getirildiginde | (NUMUNE ALICI réle agik olarak ayarlanir.
(UZAKTAN rle agik olarak ayarlanir. HATASI)
BEKLEME)
TEMP SWITCH Analiz cihazinin sicaklik CO2 ALARM Bir CO2 ALARM (CO2 ALARMI)
(SICAKLIK anahtari fani agik konuma (CO2 ALARMI) olustugunda réle acik olarak ayarlanir.
ANAHTARI) (varsayilan: 25°C) getirdiginde

réle acik olarak ayarlanir.

3. MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > RELAY
PROGRAM (ROLE PROGRAMI) 6gesini segin.

4. Her secenegi uygun sekilde belirleyin ve yapilandirin.

Secgenek

COMMON
FAULT (GENEL
ARIZA)

ALARM

Aciklama

Ariza rélesinin (Réle 20) bosta kalma durumunu ve ariza rélesini agik
konuma getiren kosulu ayarlar.

ilk ayar—Ariza rélesinin bosta kalma durumunu ayarlar. N/E (varsayilan)
—Normal bicimde eneriji verilmis, kapali (varsayilan). N/D: Normal bigimde
enerjisi kesilmis, acik.

ikinci ayar—Ariza rélesini agik konuma getiren kosulu ayarlar.
STOP/FAULT (DURDUR/ARIZA) (varsayilan)—Bir sistem arizasi
meydana geldiginde veya analiz cihazi durdugunda réle agik olarak
ayarlanir. FAULT ONLY (YALNIZCA ARIZA)—Bir sistem arizasi
meydana geldiginde rdle acik olarak ayarlanir.

Not: Sistem arizasi teyit edildiginde réle tekrar bosta kalma durumuna
dbner.

Not: ALARM ayari, yalnizca ALARM ekranindaki RELAY (Réle) ayarinda
OUTPUT DEVICES (CIKIS CIHAZLARI) segildiginde gdsterilir.

Alarm rélesinin bosta kalma durumunu ve alarm rélesini agik konuma
getiren kosulu ayarlar.

ilk Ayar—Alarm rolesinin bosta kalma durumunu ayarlar. NNE—Normal
bicimde enerji verilmis, kapali (varsayilan). N/D (varsayilan)}—Normal
bicimde enerjisi kesilmis, acik.

ikinci ayar—Numune akiglarindan herhangi biri igin bir reaksiyonun
sonunda alarm rélesini agik olarak ayarlayan minimum konsantrasyonu
(6rn. 250,0 mgC/L) ayarlar.

Not: TIK + TOK ve VOC analiz tipleri igin son tamamlanan reaksiyonun

TOK sonuglari alarm rélelerini kontrol eder. TK analiz tipi igcin TK sonuglari
alarm rélelerini kontrol eder.

61



Yapilandirma

Secgenek
CO2 ALARM

(CO2 ALARMI)

STM ALARM

(STM ALARMI)

1-6

Aciklama

Not: CO2 ALARM (CO2 ALARMI) ayari, yalnizca STM ALARM (STM
ALARMI) ekranindaki RELAY (Réle) ayarinda OUTPUT DEVICES (CIKIS
CIHAZLARI) segcildiginde gésterilir.

Not: CO2 ALARM (CO2 ALARMI) ayarlarini yalnizca sabit ¢alisma
araliklarinda galisan ¢oklu akis sistemlerinde veya tek bir calisma
araliginda galisan sistemlerde kullanin. CO2 ALARM (CO2 ALARMI)
ayarini otomatik aralik degistirme kullanan bir analiz cihaziyla
kullanmayin.

CO2 ALARM (CO2 ALARMI) FOlesini agik olarak ayarlayan COCO2 ALARM
(CO2 ALARMI) tepe degerini ayarlar. Varsayilan deger 10000,0 ppm'dir.
CO,, tepe degerini dikkatli bir sekilde secin. CO, tepe noktalari Gizerinde
onemli bir etki yaratabilecek sicaklik etkisini distnun. Alarm rélesini devre
digl birakmak icin 0,0 ppm 6gesini segin.

CO, alarmi olas! yilksek TOK (programlanmigsa KOI ve/veya BOI)
seviyesini tanimlar. CO, alarmi, bir reaksiyon sirasinda CO, tepe
noktasinin ylkselen egiminden asiri yliksek bir TOK sonucu uyarisi verir.
Not: TiK + TOK ve VOC analiz tiirlerinde CO, alarmi igin kullanilan CO,

tepe noktasi TOK CO, tepe noktasidir. TK analiz tiiriinde CO, alarmi igin
kullanilan CO, tepe noktasi TK CO, tepe noktasidir.

Not: STM ALARM (STM ALARMI) ayari, yalnizca STM ALARM (STM
ALARMI) ekranindaki RELAY (Réle) ayarinda OUTPUT DEVICES (CIKIS
CIHAZLARI) 1-6 secildiginde gdsterilir.

Numune akigini (6rnegin, STREAM (AKIS) 1) ve alarm rélesini agik olarak
ayarlayan sonug tiiriinii ayarlar. Sonug tiirii segenekleri TOK, TiK, TK,
VOC, KOI, BOI, TP veya TN'dir.

ilk ayar—Akis alarm rélesini agik konuma getiren sonug tiiriinii ayarlar.
Sonug tiirli segenekleri TOK, TIK, TK, VOC, KOI, BOI, TP veya TN'dir.
ikinci ayar—Numune akisini ayarlar (6rn. STREAM (AKIS) 1).

Uglincii ayar—AKkis alarmi rélesi igin bosta kalma durumunu ayarlar. N/E

—Normal bicimde enerji verilmis, kapali (varsayilan). N/D (varsayilan)—
Normal bicimde enerijisi kesilmis, agik.

Dérdiincu ayar—Belirli bir numune akisi igin her reaksiyonun sonunda
akis alarm rélesini agik olarak ayarlayan minimum konsantrasyonu (érn.
1000,0 mgC/L) ayarlar.

6.9 iletisim ayarlarinin yapilandiriimasi

Cikis cihazlari icin iletisim ayarlarini yapilandirin: MMC/SD kart ve/veya Modbus.
Not: Yazici veya Windows PC ile analiz cihazi iletisimi artik kullanilmamaktadir.

1.

MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > DATA
PROGRAM (VERI PROGRAMI) 6gesini segin.

MMC/SD CARD (MMC/SD KART) 6gesini segin.
Bir segenek belirleyin.

Secenek Aciklama
PRINT MODE MMC/SD karta génderilen verinin tiriinu ayarlar. Segenekler:
(YAZDIRMA MODU) STANDARD (STANDART) veya ENGINEERING

(MUHENDISLIK) (varsayilan).

STANDARD (STANDART) veya ENGINEERING
(MUHENDISLIK) segildiginde génderilen reaksiyon verilerinin
aciklamalari igin bkz. Tablo 22 sayfa 83 ve Tablo 23 sayfa 83.
Not: Uretici, sorun giderme verilerinin kaydedilmesi igin PRINT

MODE (YAZDIRMA MODU) ayarinin ENGINEERING
(MUHENDISLIK) olarak ayarlanmasini 6énerir.
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Secgenek

REACTION ON-LINE
(GEVRIMIGI
REAKSIYON)

FAULT ON-LINE
(GEVRIMICI ARIZA)

CONTROL CHARS
(KONTROL
KARAKTERLERI)

BAUDRATE (BAUD Hizl)

FLOW CONTROL (AKIS
KONTROLU)

DECIMAL (ONDALIK)

Aciklama

Artik kullanilmamaktadir. Her reaksiyonun sonunda reaksiyon
verilerini yaziciya génderir (varsayilan: NO (HAYIR)).

Artik kullanilmamaktadir. Bir hata veya uyari olustugunda
yaziciya hata ve uyarilari gdnderir (varsayilan: NO (HAYIR)).

Kontrol karakterlerini Modbus RS232 verileriyle birlikte génderir
(varsayilan: NO (HAYIR)).

Artik kullanilmamaktadir. Yazici veya Windows PC igin veri
iletisim baud hizini belirler (varsayilan: 9600). Segenekler:
2400 - 115200

Artik kullanilmamaktadir. Analiz cihazinin, analiz cihazi ile yazici
veya Windows PC arasindaki veri akisini nasil kontrol ettigini
belirler. NONE (HIGBIRI) (varsayilan)—Kontrol yok. XON/XOFF
— XON/XOFF kontroli. LPS1/10—Her saniye gonderilen 1 ila
10 satir veri.

MMC/SD kartina gonderilen reaksiyon verilerinde bulunan
ondalik noktanin tirini ayarlar (varsayilan: POINT (NOKTA)).
Segenekler: POINT (NOKTA) (.) veya COMMA (VIRGUL) (,)

6.10 Modbus TCP/IP ayarlarinin yapilandiriimasi

Analiz cihazina istege bagli Modbus TCP/IP modili takiimissa Modbus ayarlarini

yapilandirin.

Not: Modbus kaydi haritalari, Gelismis Yapilandirma Kilavuzunda verilmigtir.

1. MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > MODBUS
PROGRAM (MODBUS PROGRAMI) 6gesini segin.

2. Bir secenek belirleyin.

Secenek
MODE (MOD)

BAUDRATE (BAUD Hizi)

PARITY (Eslik) (Eslik)

DEVICE BUS ADDRESS
(AYGIT VERI YOLU
ADRESI)

MANUFACTURE ID
(URETICI KIMLIGI)

Aciklama

Modbus ¢alisma modunu gosterir: BIOTECTOR. MOD ayari
degistirilemez.

Cihaz ve Modbus master cihazi i¢cin Modbus baud hizini
ayarlar (1200 - 115200 bps, varsayilan: 57600).

Not: Modbus TCP/IP icin BAUDRATE (BAUD HIZI) ayarini
degistirmeyin. RTU-TCP déndistiiriicti varsayilan BAUDRATE
(BAUD HIZI) ayarini kullanir.

Esligi NONE (HICBIRI) (default), EVEN (GIFT), ODD (TEK),
MARK (ISARETLE) veya SPACE (BOSLUK) olarak ayarlar.
Not: Modbus TCP/IP i¢in PARITY (Eslik) ayarini
degistirmeyin. RTU-TCP déndistiirticti varsayilan PARITY
(Eslik) ayarini kullanir.

Cihazin Modbus adresini ayarlar (0 - 247, varsayilan: 1).
Modbus protokol mesajinin degistiremeyecegi sabit bir adres
girin.

DEVICE BUS ADDRESS (AYGIT VERI YOLU ADRESI)

0 olarak ayarlanirsa analizér Modbus Master ile iletisim
kurmaz.

Aygitin Uretici kimligini belirler (varsayilan: Hach igin 1).

DEVICE ID (AYGIT KIMLIGI) (istege bagl) Cihazin sinifini veya ailesini ayarlar (varsayilan:

1234).
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Segenek Aciklama

SERIAL NUMBER (Seri Aygitin seri numarasini belirler. Aygitin Gzerindeki seri
Numarasi) numarasini girin.

LOCATION TAG (KONUM Aygitin konumunu belirler. Aygitin kuruldugu dlkeyi girin.
ETIKETI)

FIRMWARE REV Aygitta yikli olan Griin yazilimi revizyonunu gdsterir.
(BELLENIM REVIZYONU)

REGISTERS MAP REV Aygit tarafindan kullanilan Modbus kaydi harita stirimdint
(KAYIT HARITASI gOsterir. Gelismis Yapilandirma Kilavuzu icindeki Modbus
REVIZYONU) kaydi haritalarina bakin.

6.11 Ayarlarin bellege kaydedilmesi

Analizér ayarlarini dahili bellege veya bir MMC/SD karta kaydedin. Ardindan, kaydedilen
ayarlari analizore gerektigi sekilde yukleyin (6rnegin, yazilim guincellemesinden sonra

veya Onceki ayarlara geri ddnmek igin).

1. MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM
YAPILANDIRMASI) > SOFTWARE UPDATE (YAZILIM GUNCELLEME) 6gesini

segin.
2. Bir secenek belirleyin.

Secgenek

LOAD FACTORY CONFIG
(FABRIKA YAPILANDIRMASINI
YUKLE)

SAVE FACTORY CONFIG
(FABRIKA YAPILANDIRMASINI
KAYDET)

LOAD CONFIG FROM MMC/SD
CARD (YAPILANDIRMAYI
MMC/SD KARTTAN YUKLE)

SAVE CONFIG TO MMC/SD CARD
(YAPILANDIRMAYI MMC/SD
KARTA KAYDET)

UPDATE SYSTEM SOFTWARE
(SISTEM YAZILIMINI GUNCELLE)

Aciklama

SAVE FACTORY CONFIG (FABRIKA
YAPILANDIRMASINI KAYDET) segenegiyle dahili
bellege kaydedilen analiz cihazi ayarlarini yukler.

Analiz cihazi ayarlarini dahili bellege kaydeder.

SAVE CONFIG TO MMC/SD CARD
(YAPILANDIRMAYI MMC/SD KARTA KAYDET)
secenegiyle MMC/SD karttan analizor ayarlarini yikler.
Not: Onceki ayarlara geri dénmek veya bir yazihm
glincellemesinden sonra ayarlari yiiklemek igin bu
secenedi kullanin.

Analizér ayarlarint MMC/SD karttaki syscnfg.bin
dosyasina kaydeder.

Not: Analizérle birlikte verilen MMC/SD karti,
syscnfg.bin dosyasinda fabrika varsayilan ayarlarini
igerir.

Bir yazilim glincellemesi yikler. Yazilim guncelleme
prosedurui igin Ureticiyle veya distribltorle iletisime
gegin.

6.12 Mendler i¢in guvenlik parolalari belirleme

Men( dizeyine erisimi kisitlamak igin gerektigi sekilde dért basamakli bir parola (0001 -
9999) belirleyin. Asagidaki bir veya daha fazla menu diizeyi igin bir parola belirleyin:

- OPERATION (CALISMA)
. CALIBRATION (KALIBRASYON)
. DIAGNOSTICS (TANILAMALAR)

«  COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA)
.+  SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI)
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1. MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM
YAPILANDIRMASI) > PASSWORD (Parola) 6gesini segin.

2. Bir meni dlzeyi segin ve 4 basamakl bir parola girin.
Not: Bir parola 0000 (varsayilan) olarak ayarlandidinda, parola devre disi birakilir.

6.13 Yazilim suruminun ve seri numarasinin gosterilmesi

Analiz cihazinin teknik destek, yazilim strimu veya seri numarasi igin iletisim bilgilerini
gosterir.

1. MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) >
INFORMATION (Bilgi) 6gesini segin.
2. Bir segenek belirleyin.
Secgenek Aciklama
CONTACT INFORMATION Teknik destek iletisim bilgilerini gosterir.
(ILETiSIM BILGILERI)
SOFTWARE (YAZILIM) Analiz cihazina yukli olan yazilm sturimini gosterir.
Yazilim surimuanin yayinlandidi tarihi gosterir.

IDENTIFICATION (TANIMLAMA) Analiz cihazinin seri numarasini gosterir.
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Bolum 7 Kalibrasyon

7.1 Sifir kalibrasyonu veya sifir kontroluniin baglatiimasi

Bir bakim gorevinden veya reaktif degisimi ya da eklenmesinden sonra sifir
kalibrasyonunu baglatin. Bakim sonrasinda analiz cihazindaki kontaminasyonu gidermek
icin sifir kalibrasyonu yapmadan énce suyu on kez 6lgln.

Sifir kalibrasyonu sifir ofset degerlerini ayarlar. Analiz cihazi tarafindan ayarlanan sifir
ofset degerlerinin gerekli sekilde dogru olup olmadigini gérmek icin bir sifir kontroli
baslatin.

Sifir ayari degerleri, asagidaki 6gelerin 6lgiim sonuglari tizerindeki etkisini ortadan
kaldirir:

*  Analizérde kontaminasyon

»  Asit reaktifi, baz reaktifi, TP reaktifi ve HCI asit reaktifinde organik karbon, azot ve
fosfor kontaminasyonu

» Baz reaktifte emilmis CO,

1. CALIBRATION (KALIBRASYON) > ZERO CALIBRATION (SIFIR KALIBRASYONU)
ogesini segin.
2. Bir secenek belirleyin.

Segenek Aciklama

TOC ZERO ADJUST (Istege bagh) Sifir kalibrasyonlari igin sifir ayari degerlerini her
(TOK SIFIR AYARI) aralik (1, 2 ve 3) ve her parametre igin manuel olarak ayarlar.
TN ZERO ADJUST (TN Sifir ayari degerleri manuel olarak girildiginde, analizér bilgileri
SIFIR AYARI) yanit argivine "ZM" énekiyle (sifir manuel) kaydeder.

TP ZERO ADJUST (TP Not: TOK sifir ayari degerleri, CO, analizérii tarafindan 6lgtilen
SIFIR AYARI) ( mgC/L cinsinden sifir ofset degerleridir. TN ve TP sifir ayari

degderleri, ¢ift hiicreli fotometre tarafindan 6lgilen sifir ofset
emilim degerleridir.

RUN REAGENTS Analizordeki reaktifleri hazirlayan bir reaktif tahliye dongusu

PURGE (REAKTIF baslatir.

TAHLIYESINI GALISTIR) Not: Reaktif tahliye déngiistiniin pompa ¢aligma siiresini
degistirmek icin MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM
CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI) > SEQUENCE
PROGRAM (SEKANS PROGRAMI) > REAGENTS PURGE
(REAKTIF TAHLIYESI) égesini segin.
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Secgenek

RUN ZERO
CALIBRATION (SIFIR
KALIBRASYONUNU
GALISTIR)

RUN ZERO CHECK
(SIFIR KONTROLUNU
GALISTIR)

Aciklama

Her aralik (1, 2 ve 3) ve her parametre icin sifir ayari degerlerini
otomatik olarak ayarlayan bir sifir kalibrasyonu baglatir. Sifir
kalibrasyonu reaksiyonlari "ZC" 6nekine sahiptir. Sifir
kalibrasyonu baslatiimadan énce 6lgtiimleri durdurun.

Not: Sifir kalibrasyonu reaksiyonu normal reaksiyonla aynidir
ancak sifir su 6l¢iiliir ve numune pompasi ters yénde g¢alismaz.

Sifir kalibrasyon baslatilmadan 6nce deiyonize suyu (< 5 ppb
TOK) SIFIR SU baglanti pargasina bagladiginizdan emin olun.

Not: Sifir kalibrasyonu veya sifir kontrolii i¢in yaklasik 500 ila
800 mL deiyonize su kullanilir.

Sifir kalibrasyonunun sonunda, analizér asagdidaki islemleri yapar:

*  TOK sifir ayar degeri—Analiz cihazi kalibre edilmemis TOK
Olgiminul (ekranda gosterilen sonuglari degil) kullanarak
yeni sifir ayari degerlerini hesaplar ve ayarlar.

*  TNI/TP sifir ayar degeri—Analiz cihazi kalibre edilmemisg
TN/TP emilim verilerini (ekranda gosterilen sonuglari degil)
kullanarak yeni sifir ayari degerlerini hesaplar ve ayarlar.

+  CO2 LEVEL (CO2 SEVIYESI) ayari—Analiz cihazi
CO2 LEVEL (CO2 SEVIYESI) ayarini REACTION CHECK
(REAKSIYON KONTROLU) ekraninda AUTO (otomatik)
olarak ayarlar. Ardindan yeni bir reaksiyon kontrolii CO,
seviyesi kaydedilir.

* CO, diizeyi—Analiz cihazi, CO, diizeyini BASE
CO2 ALARM (BAZ CO2 ALARMI) menistinde bulunan
FAULT SETUP (ARIZA AYARI) ayariyla karsilagtirir. Olgiilen
CO, seviyesi BASE CO2 ALARM (BAZ CO2 ALARMI)
degerinden yuksekse bir 52_HIGH CO2 IN BASE (BAZDA
YUKSEK CO2) uyarisi olusur.

Sifir kontroliind baslatir. Sifir kontrolu sifir kalibrasyonuyla aynidir
ancak analizér sifir ayari degerlerini veya CO2 LEVEL

(CO2 SEVIYESI) ayarlarini degistirmez. Sifir kontrolii
reaksiyonlar1 "ZK" 6nekine sahiptir. Sifir kontroll baslatiimadan
once olgiimleri durdurun.

Sifir kontroli baglatiimadan 6nce deiyonize suyu SIFIR SU
baglanti parcasina bagladiginizdan emin olun.

Sifir kontrolliniin sonunda, analizér agagdidaki islemleri yapar:

*  Analizér her araliktaki sifir yanitini belirler ve dnerilen sifir
ayar degerlerini analizér tarafindan ayarlanan sifir ayar
degderlerinin yaninda parantez icinde "[ ]" gdsterir.

Not: Gerekirse RUN ZERO CHECK (SIFIR KONTROLUNU
CALISTIR) ekraninda sifir ayari degeri ayarlarini manuel
olarak degistirin.

* Analiz cihazi, CO, dizeyini BASE CO2 ALARM (BAZ
CO2 ALARMI) meniisiinde bulunan FAULT SETUP (ARIZA
AYARI) ayariyla kargilastirir. Olgiilen CO, seviyesi BASE
CO2 ALARM (BAZ CO2 ALARMI) degerinden yiksekse bir
52_HIGH CO2 IN BASE (BAZDA YUKSEK C02) uyarisi
olusur.
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Secgenek

ZERO PROGRAM (SIFIR
PROGRAMI)

ZERO AVERAGE (SIFIR
ORTALAMA)

Aciklama

Not: Gerekli olmadigi siirece varsayilan ayari degistirmeyin.
Degisiklikler, sifir ayari degerleri (izerinde olumsuz bir etkiye
sahip olabilir.

Her calisma araligi (R1, R2 ve R3) icin sifir kalibrasyonu veya
sifir kontroll sirasinda gerceklestirilen sifir reaksiyonlarinin
sayisini ayarlar.

Not: Analizér, 0 olarak ayarlanan ¢alisma araliklarinda sifir

reaksiyonu gergeklestirmez. Analizér, O olarak ayarlanan ¢alisma
araliklari igin sifir ayarlama degerlerini hesaplar.

Not: Gerekli olmadidi siirece varsayilan ayari degistirmeyin.
Degisiklikler, sifir ayari degerleri (izerinde olumsuz bir etkiye
sahip olabilir.

Tum Olgulen parametreler igin sifir dongulerinin sonunda her
calisma araligi igin ortalamasi alinan sifir reaksiyon sayisini
ayarlar.

7.2 Aralik kalibrasyonu veya aralik kontroliiniin baslatiimasi

Aralik kalibrasyonlari igin calisma araligini ve kalibrasyon standartlarini ayarlayin. Olgiim
sonuglarini ayarlayan aralik ayarlama degerlerini belirlemek icin bir aralik kalibrasyonu
baslatin. Analizére kaydedilen aralik ayarlama degerlerinin dogru olup olmadigini
belirlemek icin bir aralik kontrolt baglatin.

1. CALIBRATION (KALIBRASYON) > SPAN CALIBRATION (ARALIK

KALIBRASYONU) 6gesin
2. Bir secenek belirleyin.

Secgenek

TIC SPAN ADJUST (TiK
ARALIGI AYARI)

TOC SPAN ADJUST (TOK
ARALIGI AYARI)

TN SPAN ADJUST (TN
ARALIGI AYARI)

TP SPAN ADJUST (TP
ARALIGI AYARI)

RUN SPAN CALIBRATION
(ARALIK
KALIBRASYONUNU
CALISTIR)

i segin.

Aciklama

(istege bagh) Aralik kalibrasyonlari igin her araligin TiK, TOK,
TP ve TN araligi ayar deg@erlerini manuel olarak ayarlar.

STANDARD (STANDART) —Kalibrasyon standardini (mg/L) ve
her bir aralik (1, 2 ve 3) icin kalibre edilmis ortalama reaksiyon
sonucunu girin.

RESULT (SONUG) —Her bir aralik (1, 2 ve 3) i¢in kalibre
edilmig ortalama reaksiyon sonucunu girin.

Analizor, her araligin her bir parametresinin aralik ayar
degerlerini hesaplamak icin STANDARD (STANDART) ve
RESULT (SONUGC) degerlerini kullanir.

Not: Aralik ayar dederlerini 1,00 olarak ayarlamak amaciyla
STANDARD (STANDART) ve RESULT (SONUC) i¢in 0,0 girin.

Aralik ayar degerlerini otomatik olarak ayarlayan bir aralik
kalibrasyonu baslatir. Aralik kalibrasyonu reaksiyonlari "SC"
onekine sahiptir. Bir aralik kalibrasyonu baglatiimadan 6nce
Olgiimlerin durduruldugundan emin olun.

Aralik kalibrasyonu baslatiimadan énce kalibrasyon standardini
yuklediginizden emin olun. Kalibrasyon standardi tesisatinin
baglanmasi sayfa 71 bolimuine bakin.

Not: Aralik ayar degerleri manuel olarak degistiriimedigi siirece
analizér, diger araliklar igin segilen RANGE (ARALIK) igin
hesaplanan ayni aralik ayar degerini kullanir.

Aralik kalibrasyonu reaksiyonu normal reaksiyonla aynidir
ancak hazirlanan kalibrasyon standardi élgulir ve numune
pompasi ters yénde calismaz.
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Secgenek

RUN SPAN CONTROL
(ARALIK KONTROLUNU
CALISTIR)

SPAN PROGRAM
(ARALIK PROGRAMI)

SPAN AVERAGE (ARALIK

ORTALAMASI)

RANGE (ARALIK)

TIC STANDARD (TiK
STANDARDI)

TOC STANDARD (TOK
STANDARDI)

TN STANDARD (TN
STANDARDI)

TP STANDARD (TP
STANDARDI)

Aciklama

Aralik kontroli baglatir. Aralik kontrolu aralik kalibrasyonuyla
aynidir ancak analizér aralik ayar degerlerini degistirmez. Aralik
kontrolii reaksiyonlari "SK" dnekine sahiptir. Aralik kontrolln(
baslatmadan 6nce 6lglimleri durdurun.

Aralik kontrolinu baslatmadan énce kalibrasyon standardini
yuklediginizden emin olun. Kalibrasyon standardi tesisatinin
baglanmasi sayfa 71 bolimuine bakin.

Aralik kontroltiniin sonunda, analizor her araliktaki aralik
yanitini belirler ve dnerilen aralik ayar degerlerini analizér
tarafindan ayarlanan aralik ayar degerlerinin yaninda parantez
icinde "[]" gOsterir.

Not: Gerekirse RUN SPAN CONTROL (ARALIK
KONTROLUNU CALISTIR) ekraninda aciklik ayari degeri
ayarlarini manuel olarak dedgistirin.

Not: Gerekli olmadigi siirece varsayilan ayari dedistirmeyin.
Degisiklikler, aralik ayari degerleri (izerinde olumsuz bir etkiye
sahip olabilir.

Aralik kalibrasyonu ve aralik kontroll sirasinda uygulanan
aciklik reaksiyonlarinin sayisini ayarlar (varsayilan: 6).

Not: Gerekli olmadigi siirece varsayilan ayari dedistirmeyin.
Degisiklikler, aralik ayari degerleri lizerinde olumsuz bir etkiye
sahip olabilir.

Analizérun aralik ayar degerleri igin kullanilan ortalama degeri
hesaplamak amaciyla kullandidi reaksiyon sayisini ayarlar
(varsayilan: 3).

Aralik kalibrasyonu reaksiyonlari ve aralik kontroll reaksiyonlari
icin calisma araligini ayarlar (varsayilan: 1). Numune akislari
icin normal dlglimlere uygun galisma araligini segin.

Calisma araliklarini gérmek igin Sistem Aralidi Verileri ekranina
bakin. OPERATION (CALISMA) > SYSTEM RANGE DATA
(SISTEM ARALIGI VERILERI) égesini segin.

Not: RANGE (ARALIK) ayari; TIK, TOK, TP ve TN STANDARD
(STANDART) ayari i¢in gecerli degilse analiz6r su uyariyi
g6sterir: "CAUTION! REACTION RANGE OR STANDARD
(DIKKAT! REAKSIYON ARALIGI VEYA STANDART)IS
INCORRECT (YANLIS)".

Aralik kalibrasyonlari icin TIK, TOK, TP ve TN kalibrasyon
standartlarinin konsantrasyonlarini ayarlar.

RANGE (ARALIK) ayarinda secilen ¢calisma araligi igin tam
Olgek degerinin %50'sinden fazla olan konsantrasyonlari girin.
Ornegin TiK veya TOK igin calisma araligi 0 - 250 mgC/L ise
tam olgek degerinin %50'si 125 mgC/L'dir.

Secilen bir kalibrasyon standardi 0,0 mgC/L ise analiz6r bu
parametre igin aralik ayar degerini degistirmez.
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7.3 Kalibrasyon standardi tesisatinin baglanmasi
Kalibrasyon standardi kabini MANUEL baglanti pargasina baglayin.

1. Kalibrasyon standardini hazirlayin. Kalibrasyon standardinin hazirlanmasi sayfa 71
bélimune bakin.

2. 1/4in¢ dis cap x 1/8 ing i¢ cap PFA hortumunu MANUEL baglanti pargasina baglayin.
Hortum uzunlugunun 2 - 2,5 (6,5 - 8,2 fit) oldugundan emin olun.

3. MANUEL baglanti elemanina bagli hortumu kalibrasyon standardi kabina koyun.
Kabi, numune pompasiyla ayni yikseklikte olacak sekilde analizdr igcine koyun.

7.4 Kalibrasyon standardinin hazirlanmasi

ADIKKAT

f Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Laboratuvar givenlik talimatlarina uyun ve

kullanilan kimyasallara uygun tim kisisel koruma ekipmanlarini kullanin. Glvenlik
protokolleri icin mevcut glivenlik veri sayfalarina (MSDS/SDS) basvurun.

ADIKKAT

Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atiklari yerel,
boélgesel ve ulusal ydonetmeliklere uygun sekilde atin.

Gerekli arag geregler:

* Deiyonize su, 5L
+ Balon joje, 1L (5 adet)
+ Kisisel koruyucu ekipman (bkz. MSDS/SDS)

Baslamadan 6nce:

*  Suyun tamaminin ¢ikmasi igin tim higroskopik kimyasallari kristal formunda 105°C'lik
bir firinda 3 saat bekletin.

* Hazirlanan ¢dzeltileri bir manyetik karigtirici ile karistirin veya kristallerin tima
tamamen ¢ozuiinene kadar ¢ozeltileri ters gevirin.

« Kullanilacak kimyasalin safliyi asagidaki adimlarda verilen kimyasal safligindan
farkliysa kullanilan kimyasal miktarini ayarlayin. Ornek igin bkz. Tablo 18.

Kalibrasyon standartlarinin raf 6mrii ve saklanmasi:

+  Potasyum hidrojen ftalat (KHP) ile hazirlanan TOK standartlari, 4°C'de kapali bir cam
kapta tutuldugunda normalde 1 ay stabil kalir.

+  Diger tim standartlar (6rn. Asetik asit, TIK, TP ve TN standartlarindan hazirlanan
TOK) 48 saat icinde kullaniimalidir.

TIK/ITOK/TP/TN aralik kalibrasyonlari ve aralik kontrolleri igin kalibrasyon standardini
asagidaki gibi hazirlayin. Kullanima hazir bir TOK standart ¢ozeltisi kullanmayin.

Not: Aralik kalibrasyonlari ve aralik kontrolleri igin kalibrasyon standartlarinin konsantrasyonu ve
calisma araligi ayarlari, SPAN CALIBRATION (ARALIK KALIBRASYONU) ekraninda ayarlanir.
Bkz. Aralik kalibrasyonu veya aralik kontroliiniin baglatiimasi sayfa 69.

Prosediir:

1. Giuvenlik veri sayfasinda (MSDS/SDS) belirtilen kisisel koruyucu ekipmani giyin.
2. 1000-mgC/L TOK standart ¢ozeltisini asagidaki gibi hazirlayin:

a. Asagidaki kimyasallardan birini temiz bir 1-L balon jojeye ekleyin.

Not: 1000-mgC/L'den daha yliksek bir TOK standardi konsantrasyonu hazirlamak igin bkz.
Tablo 19.
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* KHP (potasyum hidrojen ftalat, CgH5KO4)— 2,13 g (%99,9 saflik); suda
¢6zundrluk: 20°C'de 80 g/l
* Asetik asit (CoH405)—2,51 g (%99,8 saflik); suda ¢oéziinlrlik: tim oranlarda
karistirilabilir
*  Glikoz (CgH1206)—2,53 g (%99 saflik); suda ¢ozunurlik: 25°C'de 512 g/l
b. Jojeyi %80 deiyonize suyla 1-L isaretine kadar doldurun. Kristaller tamamen
¢6zundugunde jojeyi deiyonize suyla 1-L isaretine kadar doldurun.

1000-mgC/L TiK standart ¢ézeltisini asagidaki gibi hazirlayin:
a. Asagidaki kimyasallardan birini temiz bir 1-L balon jojeye ekleyin.

*  Sodyum karbonat (Na,CO3)—8,84 g (%99,9 saflik)
+  Sodyum hidrojen karbonat (NaHCO3)—7,04 g (%99,5 saflik)
+  Potasyum karbonat (K,CO3)—11,62 g (%99,0 saflik)

b. Jojeyi deiyonize suyla 1-L isaretine kadar doldurun.

1000-mgN/L TN standart ¢ozeltisini agagidaki gibi hazirlayin:
a. Asagidaki kimyasallardan birini temiz bir 1-L balon jojeye ekleyin.

* Nitrik asit (HNO3)—6,43 g (%70 saflik)

*  Sezyum nitrat, (CsNO3)—14,05 g (%99 saflik)

*  Sodyum nitrat, (NaNO3)—6,07 g (%99 saflik)
b. Jojeyi deiyonize suyla 1-L isaretine kadar doldurun.

1000-mgP/L TP standart ¢Ozeltisini asagidaki gibi hazirlayin:
a. Asagidaki kimyasallardan birini temiz bir 1-L balon jojeye ekleyin.

+ Potasyum dihidrojen fosfat (H,KPO4)—4,43 g (%99 saflik)
* Fosforik asit ( H3PO4)—3,72 g (%85 saflik)
b. Jojeyi deiyonize suyla 1-L isaretine kadar doldurun.

TIK/ITOK/TP/TN kalibrasyon standardi hazirlayin.

Ornegin, bir 50-mgC/L TOK, 5-mgP/L TP standardi ve 10-mgN/L TN hazirlamak igin
1000-mgC/L TOK standardinin 50 g'ni, 1000-mgP/L standardinin 5 g'ni ve 1000-
mgN/L standardinin 10 g'ni 1-L'lik temiz bir balon jojeye koyun. Jojeyi deiyonize suyla
1-L isaretine kadar doldurun.

Yalnizca 1000-mgC/L'den disik konsantrasyonda bir TOK standardi hazirlamak igin
hazirlama standartlarini deiyonize suyla seyreltin.

Ornegin, 50 mg/L standart sollisyon hazirlamak igin 1000-mg/L hazirlanmis
standardin 50 g'ini 1 L'lik temiz bir balon jojeye koyun. Jojeyi deiyonize suyla 1-L
isaretine kadar doldurun.

5 mg/L'den dusuk bir konsantrasyonda bir standart hazirlamak igin standardi iki veya
daha fazla seyreltme adimiyla hazirlayin.

Ornegin, 1-mgC/L (ppm) standardi hazirlamak igin nce 100-mgC/L standardi
hazirlayin. Ardindan 1-mgC/L standardini hazirlamak igin 100-mgC/L standardini
kullanin. 100-mgC/L standardin 10 g'in1 temiz bir 1 L'lik balon jojeye koyun. Jojeyi
deiyonize suyla 1-L isaretine kadar doldurun.

pg/l (ppb) dizeylerinde konsantrasyona sahip bir standart hazirlamak igin birden fazla
seyreltme adimi kullanin.

Tablo 18 1000-mgC/L standardi hazirlamak igin farkh saflik degerlerinde KHP miktari

KHP saflig KHP miktari
%100 21279
%99,9 2129g
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Tablo 18 1000-mgC/L standardi hazirlamak icin farklh saflik degerlerinde KHP miktari (devami)

KHP safligi KHP miktari
%99,5 2.138¢g
%99,0 21494

Tablo 19 Farkl konsantrasyonlarda TOK standardi hazirlamak i¢cin KHP miktari

TOK standardi konsantrasyonu

%99,9 KHP miktari

1000 mgC/L 2129¢g
1250 mgC/L 2.661g
1500 mgC/L 3.194 g
2000 mgC/L 4.258 g
5000 mgC/L 10.645¢g
21.290¢g

10000 mgC/L
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Bolum 8 Kullanici araylizii ve gezinme

8.1 Tus takimi agiklamasi

1 Geri tusu—Onceki ekrana dénmek veya degisiklikleri 3 Ekran
iptal etmek icin basin. Ana meniiye donmek igin 1 saniye
boyunca basin.

2 Ok tuglarn—Meni secgeneklerini belirlemek veya sayi ve | 4 Enter tusu—Onaylamak ve bir sonraki ekrana gegmek
harf girmek igin basin. icin basin.

8.2 Reaksiyon Verileri ekrani

Reaksiyon Verileri ekrani varsayilan (ana) ekrandir. Reaksiyon Verileri ekrani, mevcut
reaksiyon bilgilerini ve son 25 reaksiyonun sonuglarini gosterir. Sekil 21 bolimine bakin.

Not: 15 dakika boyunca herhangi bir tusa basiimazsa ekran Reaksiyon Verileri ekranina geri déner.

v dugmesine basarak Reaktif Durumu ekranini ve ardindan ana mentyu goruntuleyin.

Not: Son 25 reaksiyondan fazlasini gérmek igin enter tusuna basarak ana mentiye gidin, ardindan
OPERATION (CALISMA) > REACTION ARCHIVE (REAKSIYON ARSIVI) 6Jesini segin. Ekranda
gOsterilecek ilk reaksiyon igin reaksiyon tarihini girin.
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Kullanici arayuzii ve gezinme

Sekil 21 Reaksiyon Verileri ekrani

@7SYSTEM RUNNTING 09:17:28 12-09-02
@—09:13:02 12-09-02 REACTION START
@—__—TIC&TOC STREAMI1 REACTION TYPE
I s e REACTION PHASE
@P_'/l RANGE
@//2665 REACTION TIME
@’/3605 REACTION DURATION
@/REACTION RESULT TIcmgc/ 1 Tocmgc/1
09 :07:02 12-09-02 s 1y 130.0 540.0
09 01 02 12-09-02 s 24y 3.6 3.6
038 55 :02 12-09-02 s34y 7.2 7.2
08:49:02 12-09-02 S 4 x 10.7 10.7
08 :43:02 12-09-02 S5 x 14 .3 14 .3
08 :37:02 12-09-02 CF 0.9 7.9

Durum mesaji (bkz. Durum mesajlari sayfa 76) Calisma araligi (1, 2 veya 3)

Reaksiyon baslangi¢ saati ve tarihi Baslangigtan itibaren reaksiyon siiresi (saniye)

Reaksiyon tipi Toplam reaksiyon siresi (saniye)

AW IN =
0 N oo

Reaksiyon agsamasi Son 25 reaksiyonun sonugclari: Baglangig saati, tarihi,

kayit tiirii’® ve sonuglar. Kayit tiirleri igin bkz. .Tablo 20

Tablo 20 Kayit turleri

Sembol | Acgiklama Sembol |Aciklama

S1...S6 | Numune Akisi 1-6 ZC Sifir kalibrasyonu

M1 ... M6 | Manuel Akis 1 -6 ZK Sifir kontrolU

v Numune var veya numune akiginda veya manuel ZM Sifir ayari degeri manuel olarak ayarlanir
akistaki hava kabarcigi miktari az.

X Numune yok veya numune akiginda veya manuel SC Aralik kalibrasyonu
akistaki hava kabarcigi miktari fazla.

CF Tam temizlik reaksiyonu SK Aralik kontroli

RwW Reaktér yikama reaksiyonu SM Aralik ayari dederi manuel olarak ayarlanir

RS Uzaktan bekleme reaksiyonu A1 ... A6 | 24 saatlik ortalama sonug, Numune Akisi 1 -

6

8.3 Durum mesajlari

Reaksiyon Verileri ekrani ve Reaktif Durumu ekraninin sol Ust késesinde bir durum
mesajl goruntilenir. Durum mesajlarinin Tablo 21 izerinde gdsterilen sirasi, 6ncelidi en
yuksekten en distige dogru gosterir.

5 TIK, TOK, TK ve VOC. Ayrica DISPLAY (EKRAN) ayari COD PROGRAM (KOi PROGRAMI) ve/veya BOD
PROGRAM (BOi PROGRAMI) meniisiinden EVET olarak (varsayilan: KAPALI) ayarlandiginda hesaplanan
sonuglar (KOI ve BOI) ekranda gosterilir.
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Tablo 21 Durum mesajlari

Mesaj

Aciklama

SYSTEM MAINTENANCE
(SISTEM BAKIMI)

Cihaz bakim modundadir. Bakim salteri (Giris 22) acik konuma ayarlanmistir.

SYSTEM FAULT (SISTEM
ARIZASI)

Cihazin hemen incelenmesi gerekir. Olglimler devam etmez. 4-20 mA cikiglar FAULT
LEVEL (ARIZA SEVIYESI) ayarina ayarlanmistir (varsayilan: 1 mA). Ariza rélesi (Réle 20)
aciktir.

Sistem arizasini tespit etmek amaciyla ¥ diigmesine basarak ana mentye gidin, ardindan
OPERATION (CALISMA) > FAULT ARCHIVE (ARIZA ARSIVi)égesini secin. Baginda "™"
isareti bulunan arizalar ve uyarilar aktiftir.

Analizéru yeniden baglatmak igin Bakim ve Sorun Giderme Kilavuzu'ndaki sorun giderme
adimlarini tamamlayin.

Not: "FAULT LOGGED (ARIZA KAYDEDILDI)" mesaji, tarih ve saatin gésterildigi ekranin sag list
kbsesinde aralikli olarak gésterilir.

SYSTEM WARNING
(SISTEM UYARISI)

ileride hata olusmasini engellemek icin sistemin hemen incelenmesi gerekir. Olgiimler
devam eder. Ariza rolesi (Roéle 20) agiktir.

Uyariy tespit etmek amaciyla ¥ diigmesine basarak ana meniye gidin, ardindan
OPERATION (CALISMA) > FAULT ARCHIVE (ARIZA ARSIVi)égesini secin. Baginda "™"
isareti bulunan arizalar ve uyarilar aktiftir.

Bakim ve Sorun Giderme Kilavuzu'ndaki sorun giderme adimlarini tamamlayin.

Not: "FAULT LOGGED (ARIZA KAYDEDILDI)" mesaji, tarih ve saatin gésterildigi ekranin sag tist
kdsesinde aralikli olarak gésterilir.

SYSTEM NOTE (SISTEM
NOTU)

Bir bildirim mevcuttur. Bildirim ekranda gériintiilenir (6r. 86_POWER UP (GUCU ACMA) .
Not: "FAULT LOGGED (ARIZA KAYDEDILDI)" mesaiji, tarih ve saatin gésterildigi ekranin sag ist
kdsesinde aralikli olarak gésterilir.

SYSTEM CALIBRATION
(SISTEM KALIBRASYONU)

Cihaz kalibrasyon modundadir (aralik kalibrasyonu, aralik kontrold, sifir kalibrasyonu veya
sifir kontrol().

SYSTEM RUNNING (SISTEM
CALISIYOR)

Normal ¢alisma

SYSTEM STOPPED (SISTEM
DURDU)

Cihaz tus takimi kullanilarak durduruldu veya bir ariza olustu.

REMOTE STANDBY
(UZAKTAN BEKLEME)

Cihaz, uzaktan bekleme igin istege bagl dijital girisle uzaktan beklemeye alindi. Analog
cikiglar ve roleler degismez. Olglimlerin baslatiimasi veya durdurulmasi sayfa 79 baghginda
bulunan REMOTE STANDBY (UZAKTAN BEKLEME) bélimiine bakin.

Not: Cihaz uzaktan bekleme modundayken anlik numune lgiimi yapilabilir.

8.4 Reaksiyon Grafigi ekrani

Reaksiyon Grafigi ekranina gitmek icin €3 digmesine basin. Reaksiyon Grafigi ekrani
devam eden reaksiyonu gosterir. Sekil 22 bélimune bakin.
Not: Reaksiyon Verileri ekranina geri d6nmek igin enter tusuna basin.
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Kullanici arayuzii ve gezinme

Sekil 22 Reaksiyon Grafigi ekrani

@—IOI.S[kPa] 09:17:28 12-09-02
TICmgu
@— 12 .4
@//956coz
TOCmMQgu
156 .4
4356 cCo0?2
0s 120s 2 4 3605/@
0.01/h 26¢ 56C021 |022 2655
1 Atmosfer basinci 6 CO, anlik (i) dlgiilen degeri

2 TiK mgC/L kalibre edilmemis (mgu), atmosfer basinci igin | 7 Reaksiyon baslangicinda CO, sifir (z) degeri
telafi yok

(=]

CO,, tepe degeri Baslangictan itibaren reaksiyon stresi (saniye)

©

4 Oksijen akisi (L/saat) Toplam reaksiyon siresi

5 Analiz cihazinin sicakligi (°C)
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Boluim 9 Calistirma

9.1 Olgiimlerin baglatiimasi veya durdurulmasi

1. v Dugmesine basarak ana menuye gidin, ardindan OPERATION (CALISMA) >
START,STOP (BASLAT,DURDUR) 6gesini segin.

2. Bir secenek belirleyin.

Secgenek

REMOTE
STANDBY
(UZAKTAN
BEKLEME)

START
(BASLAT)

FINISH & STOP
(BITIR VE
DURDUR)
EMERGENCY

STOP (ACIL
DURDURMA)

Aciklama

Analizéru uzak beklemeye almak igin istege bagli bir dijital giris kullanihr
(6r. bir akig anahtarindan). Analiz cihazi uzaktan bekleme modundayken:

* Reaksiyon Verileri ekraninin sol Ust kdsesinde ve Reaktif Durumu
ekraninda "REMOTE STANDBY (UZAKTAN BEKLEME)" mesaiji
gOruntllenir.

«  Olgiimler durur ve analog ¢ikiglar ile réleler degismez.

+  Analizér, RS > PRESSURE/FLOW TEST (BASING/AKIS TESTI)
meniisiinde, SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM
YAPILANDIRMASI) menisiinde ayarlanan saatte (varsayilan: 08:15)
24 saatlik araliklarla bir uzaktan bekleme (SEQUENCE PROGRAM
(SEKANS PROGRAMI)) reaksiyonu gergeklestirir.

*  Numune uzaktan bekleme reaksiyonu sirasinda kullaniimaz, yalnizca
asit reaktifi ve baz reaktifi kullanilr.

*  Aninda numune o6lgimi yapilabilir.

REMOTE STANDBY (UZAKTAN BEKLEME) secimi kaldirildiginda,
analizér tus takimiyla durdurulmadigi veya bir ariza olusmadidi strece
analiz cihazi 6lglimleri bagslatir.

Analiz cihazini baslatir. Analizér bir ozon tahliyesi, basing testi, akis testi,
reaktor tahliyesi ve analizér tahliyesi gergeklestirir, ardindan programlanan
akis sekansinda ilk akisin analizini baglatir. Bir ariza meydana geldiginde,
ariza giderilene kadar analiz cihazi baglatilamaz.

Not: Analiz cihazini basing testi veya akis testi (hizli baslatma) olmadan
baslatmak igin ayni anda START (BASLAT) 6gesini segin ve sag ok
tuguna basin. Hizli baglatma yapildiginda 28 NO PRESSURE TEST
(BASING TESTI YOK) uyarisi olusur. Uyari basing testi gecilene kadar
etkin kalir.

*  Ozon tahliyesi—Artik ozonu ozon imha cihazi araciligiyla iter.

* Basing testi—Analizérde gaz sizintisi olup olmadigini belirler.

+  Akis testi—Gaz egzozunda veya numune gikis hatlarinda tikaniklk
olup olmadigini belirler.

* Reaktor tahliyesi—NUMUNE CIKI$ baglanti elemani aracilidiyla
reaktordeki siviyi cikarir.

*  Analizor tahliyesi—CO, gazini CO, analizériinden EGZ0OZ baglanti
elemani araciligiyla cikarir.

Not: Uzaktan bekleme sinyali etkinken analiz6r baslatilirsa analiz6r
uzaktan bekleme moduna geger.

Son reaksiyon tamamlandiktan sonra analiz cihazini durdurun. Analizér
ozon tahliyesi, reaktor tahliyesi ve analizér tahliyesi islemi yapar ve
ardindan durur.

Son reaksiyon tamamlanmadan 6nce analiz cihazini durdurur. Analizor
ozon tahliyesi, reaktdr tahliyesi ve analizor tahliyesi islemi yapar ve
ardindan durur.

Not: EMERGENCY STOP (ACIL DURDURMA) segildikten kisa bir stire
sonra FINISH & STOP (BITIR VE DURDUR) segilirse EMERGENCY
STOP (ACIL DURDURMA) islemi gerceklestirilir.
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9.2 Anlik numune olguimu

Anlik numune ayarlari, analizér ¢alisirken asagidaki durumlar haricinde degistirilebilir:

*  Son reaksiyon tamamlandiginda manuel mod (anlik 6lgim) sekansi baglayacak
sekilde programlanmisgtir.

*  Manuel mod sekansi baglamistir.

Analiz cihazinin anlik numune dlgimuni asagidaki sekilde baglayin ve yapilandirin:

1. Anlik 6lgim konteynerlerini bir MANUEL baglanti elemanina baglamak igin 1/4 ing
Dis Cap x 1/8 in¢g i¢ capa sahip PFA hortumu kullanin.

Numune teknik 6zellikleri icin bkz. Teknik 6zellikler sayfa 3.

2. Hortumu numuneye yerlestirin. Numuneyi analizérdeki numune pompasi ile ayni
yukseklige yerlestirin.

3. Dogru ileri ve geri calisma surelerini belirlemek amaciyla manuel akislar igin bir

numune pompasi testi yapin. Numune pompasi testinin yapilmasi sayfa 52 bélimune
bakin.

4. Manuel akislar icin numune pompasi zamanlarini ayarlayin. Numune pompasi
zamanlarinin ayarlanmasi sayfa 51 bolimine bakin.

5. OPERATION (CALISMA) > MANUAL PROGRAM 6gesini segin.
6. Bir secenek belirleyin.

Segenek Aciklama

RUN AFTER NEXT Bir sonraki reaksiyondan sonra manuel mod (anlik lgim)
REACTION (BIR sekansini baglatir. Analiz cihazi durdurulursa manuel mod sekansi
SONRAKI hemen baslar.

REAKSIYONDAN Not: Analiz cihazinda Manual-AT Line (Manuel AT Hat) segenegi
SONRA GALISTIR) varsa RUN AFTER NEXT REACTION (BIR SONRAKI

REAKSIYONDAN SONRA CALISTIR) égesini segmek igin yesil
digmeye basin. Manual-AT Line (Manuel-AT Hat) segcenegi
yalnizca yegil diigmesi bulunan kliglik bir kutudur. Manual-AT Line
(Manuel-AT Hat) kablosu analiz cihazina baglanir.

Not: Manuel mod sekansi basladiginda, tiim temizleme d6ngdisd,
basing/akis testleri, sifir veya aralik déngdileri gegici olarak durur.
Ayrica, numune pompasinin ters ¢alismasi devre digi birakilir
(varsayilan).

RUN AFTER (CALISMA Manuel mod (anlik 6lgim) sekansini segilen bir zamanda baslatir
SAATI) (varsayilan: 00:00).

RETURN TO ON-LINE Analiz cihazini, manuel mod sekansi tamamlandiginda duracak
SAMPLING (GEVRIMIGI veya gevrimici calismaya geri donecek sekilde ayarlar. YES
NUMUNE ALMAYA (EVET)—Analizor gevrimici calismaya geri doner. NO (HAYIR)
GERIi DON) (varsayilan)—Analiz cihazi durur.
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Secgenek

RESET MANUAL
PROGRAM (MANUEL
PROGRAMI SIFIRLA)

MANUAL (MANUEL) x,
X

RANGE (ARALIK) x

Aciklama

MANUAL PROGRAM ayarlarini, varsayilan fabrika ayarlarina geri
déndardr.

Her bir manuel (anlik 6lgiim) akis i¢in reaksiyon sayisini ve
calisma araligini ayarlar.

MANUAL (MANUEL) (MANUEL)—Ilk ayar manuel valf
numarasidir (6r. MANUAL VALVE (MANUEL VALF) 1, analizoriin
yan tarafindaki MANUEL 1 baglanti elemanina baglidir). ikinci
ayar, analizorin bir sonraki manuel akista reaksiyon uygulamadan
Once manuel akista uygulanan reaksiyon sayisidir.

RANGE (ARALIK) : Her bir manuel akis igin ¢alisma araligini
ayarlar. Secenekler: 1, 2 veya 3 (varsayilan). GCalisma araliklarini
gérmek icin SYSTEM RANGE DATA (SISTEM ARALIGI
VERILERI) ekranina bakin. OPERATION (CALISMA) > SYSTEM
RANGE DATA (SISTEM ARALIGI VERILERI) 6gesini segin. Anlik
dlciim konsantrasyonu bilinmiyorsa AUTO (OTOMATIK) 6gesini
segin.

Not: RANGE (ARALIK) AUTO (OTOMATIK) olarak ayarlanirsa
analiz cihazinin en iyi ¢aligma araligini bulabilmesi igin reaksiyon
sayisi olarak 5 girin. llk iki veya (i¢ analiz sonucunun géz ardi
edilmesi gerekebilir.

Not: MANUAL (MANUEL) ", -" olarak ayarlandiginda ve RANGE
(ARALIK) "-" olarak ayarlandiginda manuel akis élglilmez.

9.3 Verilerin bir MMC/SD karta kaydedilmesi

Reaksiyon arsivini, ariza arsivini, yapilandirma ayarlarini ve/veya tanilama verilerini bir
MMC/SD karta kaydedin.

1.

Verilen MMC/SD kartini MMC/SD kart yuvasina yerlestirin. MMC/SD kart yuvasi Ust
kapagin kenarinda yer alan bir agiklhktir.

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > DATA OUTPUT
(VERI CIKISI) 6gesini segin.

Bir segenek belirleyin.

Secgenek

OUTPUT DEVICE
(GIKIS CiHAZI)

Aciklama

Analiz cihazinin verileri nereye gonderecegini ayarlar. Segenekler:
PRINTER (YAZICI), PC veya MMC/SD CARD (MMC/SD KART)
(varsayilan).

Not: PRINTER (YAZICI) ve PC kullaniimaz.

MMC/SD kartin ayarlarini yapilandirmak igin MAINTENANCE
(BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > DATA
PROGRAM (VERI PROGRAMI) é@esini segin. iletisim ayarlarinin
yapilandiriimasi sayfa 62 bélumine bakin.

MMC/SD kartin FAT, FAT12/16 veya FAT32 dosya sistemleriyle
yapilandirildigindan emin olun. Alternatif olarak bir SDHC karti
kullanin. Veriler bir MMC/SD karta metin formatinda kaydedilir. Kart
Uzerindeki ikili dosyalar, sistem Urin yazilimi (sysfrmw.hex) ve
sistem yapilandirmasidir (sysscnfg.bin).
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Secgenek

SEND REACTION
ARCHIVE
(REAKSIYON
ARSIVINi GONDER)

SEND FAULT
ARCHIVE (ARIZA
ARSIVINi GONDER)

SEND
CONFIGURATION
(YAPILANDIRMAY!
GONDER)

SEND ALL DATA
(TUM VERILERI
GONDER)

DATA PROGRAM
(VERI PROGRAMI)

Aciklama

Reaksiyon arsivinin igerigini ¢ikti aygitina génderir. Baslangic
tarihini ve gdénderilecek giris sayisini ayarlayin ve START
SENDING (GONDERMEYE BASLA) 6gesini segin. OUTPUT
ITEMS (CIKIS OGELERI) gdnderilen giris sayisini gdsterir. Analiz
cihazi, verileri goriintileme dilinde gonderir.

PAUSE SENDING (GONDERMEYI DURDUR) segciliyse girisler
60 saniye boyunca ya da PAUSE SENDING (GONDERMEYI
DURDUR) yeniden segilene kadar gonderilmez.

Cikis cihazi bir MMC/SD kartsa reaksiyon arsivi RARCH.txt
dosyasina kaydedilir.

Not: Reaksiyon arsivini gérmek igin ana mendye gidin, ardindan
OPERATION (CALISMA) > REACTION ARCHIVE (REAKSIYON
ARSIVI) égesini segin.

Gonderilen verilerin agiklamalari igin bkz. Tablo 22 ve Tablo 23.
Standart veya muhendislik verilerini segmek icin DATA PROGRAM
(VERI PROGRAMI) > PRINT MODE (YAZDIRMA MODU) égesini
segin.

Ariza arsivinin igerigini ¢ikti aygitina génderir. START SENDING
(GONDERMEYE BASLA) égesini secin. OUTPUT ITEMS (CIKIS
OGELERI) génderilen giris sayisini gdsterir. Veriler gériintiileme
dilinde génderilir.

PAUSE SENDING (GONDERMEYi DURDUR) segciliyse girigler
60 saniye boyunca ya da PAUSE SENDING (GONDERMEYi
DURDUR) yeniden segilene kadar gonderilmez.

Cikis cihazi bir MMC/SD kartsa ariza argivi FARCH.txt dosyasina
kaydedilir.

Not: Ariza argivini gérmek icin ana mentiye gidin, ardindan

OPERATION (CALISMA) > FAULT ARCHIVE (ARIZA ARSIVi)
ogesini segin. Ariza arsivi son 99 arizayi ve uyariy! igerir.

Analiz cihazi ayarlarini gikis cihazina génderir. START SENDING
(GONDERMEYE BASLA) égesini segin. OUTPUT ITEMS (GIKIS
OGELERI) génderilen giris sayisini gdsterir. Veriler gériintiileme
dilinde génderilir.

PAUSE SENDING (GONDERMEYi DURDUR) segiliyse girigler
60 saniye boyunca ya da PAUSE SENDING (GONDERMEYi
DURDUR) yeniden secilene kadar génderilmez.

Cikis cihazi bir MMC/SD kartsa analizér ayarlari CNFG.txt
dosyasina kaydedilir.

Reaksiyon arsivini, ariza arsivini, analizér ayarlarini ve tanilama
verilerini ¢ikis cihazina génderir. START SENDING
(GONDERMEYE BASLA) égesini segin. Veriler ingilizce olarak
goénderilir.

PAUSE SENDING (GONDERMEYI DURDUR) segiliyse girigler
60 saniye boyunca ya da PAUSE SENDING (GONDERMEYI
DURDUR) yeniden segilene kadar génderilmez.

Cikig cihazi bir MMC/SD kartsa analizér ayarlari ALLDAT..txt
dosyasina kaydedilir.

Cikis cihazlari MMC/SD kart ve Modbus iletisim ayarlarini yapmak
icin MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE
ALMA) > DATA PROGRAM (VERiI PROGRAMI) meniisiine gider.
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Tablo 22 Reaksiyon arsiv verileri—Standart mod

Parca Aciklama
TIME (SAAT) | Reaksiyonun basladigi saat
DATE (TARIH) | Reaksiyonun basladigi tarih
S1:2 Reaksiyon tipi (6rn. Akis 1) ve galisma araligi (6rn., 2)
TCmgC/L mgC/L cinsinden kalibre edilmis (TK, TiK + NPOC + POC'dir)
TICmgC/L mgC/L cinsinden kalibre edilmis TiK degeri
TOCmgC/L TiK + TOK analizi: mgC/L cinsinden kalibre edilmis TOK degeri (TOK _NPOC'dir)
VOC analizi—mgC/L cinsinden hesaplanan TOK degeri (TOK, TK — TIK olarak hesaplanir)
TNmgN/L mgN/L cinsinden kalibre edilmis TN degeri
TPmgP/L mgP/L cinsinden kalibre edilmis TP degeri

KOI/BOImgO/L | mgO/L cinsinden hesaplanan KOI ve/veya BOI degeri (COD PROGRAM (KOI PROGRAMI) ve/veya BOD

PROGRAM (BOI PROGRAMI) meniisiinde acik olarak ayarlanmigsa)

VOCmgC/L mgC/L cinsinden hesaplanan VOC degeri (VOC, TK — TIK — NPOC olarak hesaplanir)
Tablo 23 Reaksiyon arsiv verileri—Miihendislik modu (TiK + TOK analizi)

Parca Aciklama

TIME (SAAT) Reaksiyonun basladigi saat

DATE (TARIH) Reaksiyonun basgladigi tarih

S1:2 Reaksiyon tipi (6rn. Akis 1) ve galisma araligi (6rn., 2)

CO2z Son reaksiyonda CO, analizéru igin sifir ayar degeri

CO2p CO, tepe notasinin maksimum yuksekligi

mgu mgC/L cinsinden kalibre edilmemis deger

mgc mgC/L cinsinden kalibre edilmis deger

KOI/BOImgO/L

mgO/L cinsinden hesaplanan KOI ve/veya BOI degeri (COD PROGRAM (KOi PROGRAMI)
ve/veya BOD PROGRAM (BOi PROGRAMI) meniisiinde acik olarak ayarlanmissa)

DegC (Derece)

Analizor sicakligi (°C)

Atmosfer

Atmosfer basinci (kPa)

SAMPLE (NUMUNE)

SAMPLE STATUS (NUMUNE DURUMU) ¢ikisini etkinlestirmek icin kullanilan Numune
Sensoru sinyalinden numune kalitesi (%)

SMPL PUMP (NUMUNE
POMPASI)

Numara kodlu veya numara verisi olan bes 6de, numune pompasi hakkinda asagidaki sekilde
bilgi verir:

1) Calisma modu (0 = zaman modu veya 1 = darbe modu)

2) Calisma sirasinda darbe sayisi (6rn. enjeksiyon)

3) Toplam darbe sayisi i¢in toplam stire (milisaniye)

4) Son darbe igin sire (milisaniye)

5) Hata sayaci (0 - 6). Bir darbe uygulanmadiginda veya tanimlanmadiginda, pompa s6z

konusu calisma igin zaman moduna gecer (6rn. enjeksiyon veya senkronizasyon). Pompa
uyarisi yalnizca art arda alti ariza oldugunda gergeklesir.

ACID PUMP (ASIT
POMPASI)

Asit pompasi igin hata sayaci. SMPL PUMP (NUMUNE POMPASI) agiklamasina bakin.

BASE PUMP (BAZ
POMPASI)

Baz pompasi igin hata sayaci. SMPL PUMP (NUMUNE POMPASI) agiklamasina bakin.

COOLER (SOGUTUCU)

Sogutucunun durumu (6r., KAPALI).
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Tablo 23 Reaksiyon arsiv verileri—Miihendislik modu (TiK + TOK analizi) (devami)

Parca

Aciklama

O3 HEATER (O3 ISITICI)

Ozon imha isiticisinin durumu (6r. KAPALI).

N PUMP (N POMPASI)

Azot pompasi i¢in hata sayaci. SMPL PUMP (NUMUNE POMPASI) aciklamasina bakin.

P PUMP (P POMPASI)

Fosfor pompasi i¢in hata sayaci. SMPL PUMP (NUMUNE POMPASI) agiklamasina bakin.

PR PUMP (PR POMPASI)

TP reaktif pompasi icin hata sayaci. SMPL PUMP (NUMUNE POMPASI) agiklamasina bakin.

HCI PUMP (HCI POMPASI)

HCI asit pompasi i¢in hata sayaci. SMPL PUMP (NUMUNE POMPASI) agiklamasina bakin.

TNSSO

Isik kaynagi kapaliyken TN numunesinde azot sinyali dalga boyunda yogunluk 6lgiimu
(varsayilan: 217 nm).

TNSS1 Isik kaynagi acikken TN numunesinde azot sinyali dalga boyunda yodunluk 8lgimu
(varsayilan: 217 nm).

TNSRO Isik kaynagi kapaliyken TN numunesinde azot referans dalga boyunda yogunluk élgimi
(varsayilan: 265 nm).

TNSR1 Isik kaynagi agikken TN numunesinde azot referans dalga boyunda yodunluk dlgimu
(varsayilan: 265 nm).

NWSO0 Isik kaynagi kapaliyken DI suda azot sinyali dalga boyunda yogunluk 6lgimu (varsayilan:
217 nm).

NWS1 Isik kaynagi acikken DI suda azot sinyali dalga boyunda yogunluk lgiimu (varsayilan:
217 nm).

NWRO Isik kaynagi kapaliyken DI suda azot referans dalga boyunda yodunluk 6lgimu (varsayilan:
265 nm).

NWRA1 Isik kaynagi acikken DI suda azot referans dalga boyunda yogunluk élgimi (varsayilan:
265 nm).

TPSSO Isik kaynagi kapaliyken TP numunesinde fosfor sinyali dalga boyunda yogunluk élgimu
(varsayilan: 405 nm).

TPSS1 Isik kaynagi acikken TP numunesinde fosfor sinyali dalga boyunda yogunluk él¢iimu
(varsayilan: 405 nm).

TPSRO Isik kaynagi kapaliyken TP numunesinde fosfor referans dalga boyunda yogunluk 6élgimii
(varsayilan: 486 nm).

TPSR1 Isik kaynagi agikken TP numunesinde fosfor referans dalga boyunda yogunluk olgiimi
(varsayilan: 486 nm).

PWSO0 Isik kaynagi kapaliyken DI suda fosfor sinyali dalga boyunda yogunluk dlgimu (varsayilan:
405 nm).

PWS1 Isik kaynagi acikken DI suda fosfor sinyali dalga boyunda yogunluk élgiimu (varsayilan:
405 nm).

PWRO Isik kaynagi kapaliyken DI suda fosfor referans dalga boyunda yogunluk élgiimi (varsayilan:
486 nm).

PWR1 Isik kaynagi acikken DI suda fosfor referans dalga boyunda yogunluk él¢iimu (varsayilan:

486 nm).
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